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1Wprowadzenie

Systemu pamieci masowej eterio SAN ME tgczg wysoka wydajnos$¢ z wysokg niezawodnoscia, elastycznoscig i tatwoscig zarzadzania. Wydajne i
kompaktowe, rozszerzalne rozwigzanie pamigci masowej serii ME wspiera biznes dzieki opcjom duzej pojemnosci i wysokiej dostepnosci.
System jest zaprojektowany dla wysokiej dostepnosci (HA), bez pojedynczego punktu awarii danych lub zasilania. Moduty kontrolera (CM) sg zgodne z Storage

Bridge Bay (SBB) v2.1 pod wzgledem potaczen, budzetéw zasilania i szyn, wspoétczynnikéw ksztattu i powierzchni.

Wszystkie systemy pamigci masowej eterio SAN ME zawierajg jeden lub wiecej modutéw CM, z ktérych kazdy zawiera procesor Hewitt Lake, 16 GB pamigci podrecznej i niestandardowy
uktad ASIC przyspieszajgcy dziatanie RAID.

A OSTRZEZENIE! Nalezy przestrzega¢ wszystkich ostrzezen i uwag na etykietach i w calym tym przewodniku, aby zmniejszyé ryzyko obrazen ciata lub
uszkodzenia sprzetu. Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa zawartych w tym dokumencie. Niektére odnoszg si¢ do catego systemu,
niektore do szafy, niektére do obudowy pamieci masowej, a inne do FRU w niej.

Wymagania dotyczgce wiedzy
Przed instalacjg lub serwisowaniem produktu upewnij sie, ze dysponujesz odpowiednig wiedza.

- Administracja systemem serwerowym
- Konfiguracja systemu pamieci masowej

- Zarzadzanie siecig SAN (Storage Area Network)
- Protokoét Ethernet

- Technologia RAID

- Protokét zarzgdzania RedFish

Dokumentacja i wsparcie produktu

Aby uzyska¢ nastepujgce dokumenty, filmy i inne informacje o produktach, odwiedz strong https://eterio.eu/


https://eterio.eu/

Opis zawarto$ci Dokument

Ulepszenia, znane problemy i aktualizacje Informacje o wydaniu

Omowienie zawartosci zestawu do wysytki produktu i wsparcia konfiguracji Pierwsze kroki*

Montaz zestawu szyn i obudowy w szafie rack Przewodnik po montazu w szafie rack*

Pierwsza instalacja sprzetu i wymiana podzespotow Instrukcja instalacji i uzytkownika

Zakup licengji i instalacja w celu korzystania z licencjonowanych funkcji Uzyskiwanie i instalowanie licencji Dokumentacia,
Konfiguracja, zarzadzanie za pomocg interfejsu przegladarki internetowej Przewodnik po zarzgdzaniu magazynem Wsparcie

Konfiguracja, zarzadzanie za pomoca interfejsu wiersza polecen Przewodnik referencyjny CLI

Kody zdarzen i zalecane dziatania Opisy wydarzen Przewodnik referencyjny

Instalacja i uzytkowanie adaptera replikacji pamieci masowej Podrecznik uzytkownika adaptera replikacji pamieci masowej dla vSphere

zaplanuj migracje i odzyskiwanie danych po awarii migdzy lokalizacjami pamieci masowej

Instalacja i uzywanie wtyczki vSphere Client do zarzadzania Podrecznik uzytkownika wtyczki vSphere Client

Systemy pamigci masowej Seagate

Instalacja i uzytkowanie dziatajgcego dostawcy sprzetu VSS Instrukcja instalacji dostawcy sprzetu VSS

z systemami pamigci masowej Microsoft Windows Server i Seagate
Informacje dotyczace zgodnosci produktu Macierz interoperacyjnosci i kompatybilnosci
Informacje dotyczace zgodnosci z przepisami, bezpieczenstwa i utylizacji Przewodnik po zgodnosci, bezpieczenstwie i utylizacji

*Dokument drukowany wysytany na zamoéwienie

Docelowa grupa odbiorcéw

Niniejszy przewodnik jest przeznaczony dla dostawcéw integracji oprogramowania, specjalistow od instalacji pamieci masowych i personelu zajmujgcego sie administracjg systemow.



2 Przeglad systemu

System pamigci masowej Eterio SAN ME sktada si¢ z metalowej obudowy, ktéra zawiera zintegrowany system midplane i system obstugi modutéw (module runner).
Obudowe pamieci masowej mozna zamontowaé¢ w standardowej 19-calowej szafie rack, zajmujgc dwie (2U) lub pie¢ (5U) jednostek przestrzeni rackowej EIA. Wszystkie moduty

typu plug-in mozna wymienia¢ na gorgco, ale nalezy przestrzega¢ wszystkich $rodkéw ostroznosci i ograniczen czasowych.

Tabela 1 Warianty obudéw

Typ Typowy zestaw modutéw wtykowych Maksymalne rozszerzenia
Obudowa pamigci masowej 2U12, obudowa 2U i zestaw szyn montazowych Do 9

12 3,5-calowych modutéw napgedowych o duzym wspoétczynniku ksztattu (LFF) w ramkach (DDIC)
Dwa moduty sterujgce (CM)
Dwa moduty chfodzenia mocy (PCM)
Obudowa pamigci masowej 2U24 , obudowa 2U i zestaw szyn montazowych Do 9
24 2,5-calowe moduty DDIC o matym wspdtczynniku ksztattu (SFF)

Dwa moduty sterujgce (CM)
Dwa moduty chtodzenia mocy (PCM)
Obudowa pamigci masowej 5U84, obudowa 5U i zestaw szyn montazowych: Do 3
Zawiera dwie szuflady, kazda z 42 modutami napedowymi
84 moduty napedowe 3,5-calowe lub 2,5-calowe z adapterami w no$nikach
Dwa moduty steruigce (CM)
Pig¢ modutéw chtodzenia wentylatorowego (FCM)
Dwa zasilacze (PSU)

Cztery ptytki drukowane (PCB) ,sidepanel’, po dwa na szuflade

Tylko autoryzowany personel serwisowy

Obudowe 2U lub 5U mozna wykorzysta¢ jako obudowe do przechowywania kontrolera po skonfigurowaniu z modutami kontrolera lub jako obudowe

rozszerzajgca po skonfigurowaniu z modutami rozszerzajgcymi.

A UWAGA! Upewnij sig, ze podczas wykonywania procedur instalacyjnych urzgdzenie nie jest podtgczone do zasilania.

A UWAGA! Obudowe pamieci masowej nalezy uzytkowac wytgcznie w $rodowisku wolnym od pytu, aby zapewni¢ odpowiednig temperature i przeptyw powietrza.

Elementy obudowy macierzowej

Wszystkie systemu pamigci masowej Eterio SAN ME majg dwa gtéwne punkty dostepu:



1. Obszar panelu przedniego — zawiera panel operatora (operacyjny) i dostep do modutéw napedowych w ich ramkach (DDIC)

a. Obudowy 2U — bezposredni dostep do DDIC
b. Obudowy 5U — dostep do DDIC poprzez otwarcie odpowiedniej szuflady

2. Obszar tylnego panelu — zawiera kontrolery i podsystemy chtodzenia i zasilania systemu pamieci masowej

System pamieci masowej

Blacha obudowy jest taczona i nitowana razem i nie ma powtok nieprzewodzacych. Kazde obudowa jest zaprojektowane specjalnie do montazu w szafie

rack.

Komponenty obudowy 2U
Na panelu przednim znajduje sie panel operatora i moduty napedowe.

- 2U12 — zawiera 3,5-calowe dyski o duzym wspotczynniku ksztattu (LFF) zainstalowane w uchwytach z kluczami, wsuwane do poziomych gniazd i
ponumerowane logicznie w rzgdach od 0 do 11 od lewej do prawej, od géry do dotu
- 2U24 — zawiera 2,5-calowe dyski SFF (Small Form Factor) zainstalowane w uchwytach z kluczami, wsuwane do pionowych gniazd i logicznie

ponumerowane od 0 do 23 od lewej do prawej
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Opis elementu

Przycisk
Naped 0
Zwolnij zatrzask, modut napedowy

Blokada antysabotazowa, modut napedowy

Jedz

Panel operatora (operacyjny) na lewym uchwycie.

Naped 8

diod LED stanu, modut napgdowy

Naped 11

Ostona prawego uchwytu

Funkcjonalnos$é
Wybiera i ustawia UID w potgczeniu z poleceniem Locate systemu
Reaguje na polecenia dla napedu o numerze logicznym ,0”
Umozliwia wkiadanie i wyjmowanie modutu napedowego z plyty srodkowej i gniazda
Zapobiega wyjeciu modutu napgedowego, gdy jest zablokowany
Reaguje na polecenia dla napedu o numerze logicznym ,3"
taczy sie z ptaszczyzng $rodkowa, dostarcza uzytkownikom informacji o obudowie pamigci masowe;j i jej stanie.
Reaguje na polecenia dla napedu o numerze logicznym ,8"
Zapewnia uzytkownikom informacje o stanie modutu napgdowego
Reaguje na polecenia dla napedu o numerze logicznym ,11”

Dziata jako ostona kosmetyczna na kotnierzu stojaka

Rysunek 1 Obszar przedniego panelu 2U12 i 2U24



Na tylnym panelu znajdujg sie moduty zasilajgce, chtodzace i umozliwiajgce tgcznos¢ z hostem.

Opis elementu Funkcjonalno$¢

1 Modut chtodzenia zasilania (PCM) Zapewnia nadmiarowa regulacje mocy, temperatury i przeptywu

2 Zatrzask zwalniajgcy PCM Zablokowuje lub odblokowuje PCM — mocowanie do midplane

3 Modut kontrolera (CM)

Zapewnia redundancje danych, dziata jako centrum zarzadzania pamigci masowej

4 Odwrécone CM

5 Odwrécone diody LED stanu PCM Zapewniajg uzytkownikom informacje o stanie PCM

6 Odwrécony wytgcznik zasilania PCM Wigcza lub wytgcza zasilanie

Komponenty obudowy 5U

Obudowa 5U84 wyposazona jest w dwie wysuwane szuflady, a takze w panele szuflad, ktére uzupetniajg panel operatora znajdujgcy sie na lewej krawedzi

obudowy. Kazda szuflada ma wiasny zestaw dedykowanych tgcz z centralnym ,midplane”, ktére umozliwiajg ciggta prace, nawet jesli szuflade mozna

wysungé do serwisowej pozycji catkowicie otwartej lub zamkna¢ przy zatgczonym zatrzasku.

Obszar przedniego panelu jest gléwnym fizycznym interfejsem uzytkownika. Uwaznie obserwuj panele operacyjne i szuflady, aby sprawdzi¢ status urzadzenia.
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Rysunek 3 Obszar przedniego panelu 5U84

Opis elementu

Funkcjonalnosé

1 Panel operatora f.e_]czy s_ie z ,midplane”, dostarcza uzytkownikom informacji o systemie pamieci masowej i
jej stanie

2 Wskazniki lewej strony szuflady Rejestrujg aktywno$¢ powigzanego napedu w jego nosniku (DDIC) i kontrolera lewej
strony szuflady

3 Lewy uchwyt Umozliwia uzytkownikowi dostep do DDIC-6w znajdujgcych sie w szufladzie

4 Szuflada z blokadg antysabotazowa po lewej stronie Uniemozliwia dostep do szuflady, gdy jest zablokowana

5 Goérna szuflada: Szuflada 1 Zawiera sloty DDIC ponumerowane logicznie od 0 do 41

6 Dolna szuflada: Szuflada 2 Zawiera sloty DDIC ponumerowane logicznie od 42 do 83

7 Szuflada prawa strona antysabotazowa Zapobiega dostepowi do szuflady, gdy jest zamknieta

8 Klamka prawa wpuszczana Umozliwia uzytkownikowi dostep do DDIC w szufladzie

9 Wskazniki prawej strony szuflady Rejestruje aktywnos$¢ dla powigzanego DDIC i kontrolera prawej strony szuflady

10 Zatrzask szuflady Zatrzaskuje szuflade, gdy jest prawidtowo zablokowana




Na tylnym panelu mozna uzyska¢ dostep do modutéw zasilania, chtodzenia i tacznosci z hostem.
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6 7 8 9 10
Opis elementu Funkcjonalno$¢
1 Modut kontrolera (CM) Zapewnia redundancje danych i stanowi centrum dowodzenia systemu pamieci masowej
2 CM zatrzask zwalniajacy
Zapewnia petny kontakt z ,midplane” lub zwalnia kontroler w celu przeprowadzenia inspekcji i serwisu
3 CM zatrzask i uchwyt zwalniajgcy
4 Modut chtodzenia (FCM) Zapewnia nadmiarowg regulacje temperatury i przeptywu
powietrza
5 Zatrzask zwalniajacy FCM
7 Jednostka zasilajgca (PSU) Zapewnia redundantng regulacje mocy
8 Zatrzask zwalniajgcy PSU
Zapewnia petny kontakt z ptaszczyzng $rodkowa lub zwalnia zasilacz w celu przeprowadzenia inspekcji i serwisu
9 Uchwyt do zasilacza
10 Przetgcznik zasilania PSU

Wigcza lub wytgcza obudowe pamigci masowej

Dwie wysuwane szuflady mieszczg DDIC i powigzane z nimi ,midplane’y”.

- Dwie szuflady mogg pomiesci¢ po 42 DDIC. Prowadnice szuflad blokujg szufladg w pozyciji catkowicie otwartej, wiec wymagajg zwolnienia
zatrzasku, aby zamkna¢ szuflade.

- Elementy DDIC wsuwaja sie do 42 gniazd w kazdej szufladzie. Gérna szuflada, szuflada 1, zawiera gniazda logicznie ponumerowane od 0 do 41 w rzgdach

przesuwajgc sie od gory do dotu, a nastgpnie od lewej do prawej. Dolna szuflada, szuflada 2, zawiera gniazda logicznie ponumerowane od 42 do 83,
wedtug tego samego wzorca.
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14

Opis elementu

Front szuflady z zamkiem zabezpieczajacym przed
ingerencjg oséb niepowotanych i 2 zatrzaski szuflad
Prawa strona urzgdzenia (sideplane)

Gorna szuflada: Szuflada 1

Panel operatora (operatora) na lewym uchwycie

Dolna szuflada: Szuflada 2

Ruchome szyny mocujgce w szafie RACK
Midplane

Modut kontrolera (CM)

Modut chtodzenia wentylatora (FCM)
Jednostka zasilajgca (PSU)

Dysk zamontowany w ramce (DDIC)
Mechanizm blokujgcy

Ostona prawego uchwytu

System zarzgdzania kablami

Funkcjonalno$¢
Zapobiega lub umozliwia dostep do DDIC, zawiera dwa panele szufladowe z
diodami LED do napedu aktywnos¢ i status btedu

Rejestruje aktywno$é DDIC i warunki btedéw dla gtéwnej $ciezki hosta
Zawiera sloty ponumerowane logicznie od 0 do 41

taczy sie z ,midplane”, dostarcza uzytkownikom informacje o systemie pamieci
masowej i status urzadzenia

Zawiera sloty ponumerowane logicznie od 42 do 83

Obstuguje petne wysuniecie do pozycji serwisowej i dostep do DDIC

tgczy moduty ze sterowaniem systemu (wymienia tylko autoryzowany personel serwisowy)
Zapewnia redundancje danych i peini funkcje centralnego punktu systemu pamigci masowej
Zapewnia nadmiarowa regulacje temperatury i przeptywu powietrza

Zapewnia redundantng regulacje mocy

Zapewnia redundantne przechowywanie danych

Zapewnia pewne i bezpieczne potgczenie DDIC w zatoce

Estetyka

Chroni okablowanie podigczone do odpowiedniej szuflady

Rysunek 5. Widok z profilu i z géry w petni wypetnionych szuflad 5U84



Komponenty modutu kontrolera

Oba moduty kontrolera (CM) zarzgdzajg przeptywem danych do i z systemu pamigci masowej. Kazdy CM zapewnia bardzo specjalistyczna,
specyficzng dla rozwigzan interakcje, ktéra zalezy od konfiguracji systemu i implementacji oprogramowania, w tym funkcje RAID, funkcje
zarzadzania, procedury failover i failback oraz procedury wielo$ciezkowe.

CM ma szereg portéw i wszelkie powigzane diody LED. Zobacz ,Interpretacja diod LED modutu kontrolera” na stronie 59.

4 5
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12 Gb/s = SAS 4-portowy
Opis przedmiotu Funkcjonalnos¢

1 port SAS 12 Gb/s Wymiana danych Serial Attached SCSI (SAS) 12 Gb/s z komputerem hosta
2 port USB producenta Port USB (Universal Serial Bus) produkgciji: nie uzywaé
3 port USB CLI Port szeregowy interfejsu wiersza polecen uzywany do zarzadzania systemem
4 porty Ethemet Potaczenie Ethernet z systemem hosta
5 port rozszerzen SAS Rozszerzenie SAS 12 Gb/s wymiana danych z innymi obudowami rozszerzen

Rysunek 6 Porty modutu kontrolera, przyktad SAS 4-portowy

Komponenty opcjonalne

Czasami mozesz skonfigurowa¢ obudowe pamigci masowej tak, aby dziatata bez wszystkich jej komponentow. Najczgstszym powodem jest
do wykonywania konserwaciji w terenie. Wymagania dotyczace temperatury i przeptywu powietrza dla obudéw 2U nakazujg natychmiastowe uzycie pustego
miejsca na moduly, ktére usuniesz. Zastosuj sig do wszystkich okreslonych ograniczen czasowych dotyczgcych wymiany.
- Puste gniazdo nos$nika — w przypadku obudéw 2U, ktére nie sg w petni wypetnione, zajmuje kazde puste gniazdo napgdu, aby zapewni¢ wtasciwy przeptyw powietrza

- Puste gniazdo kontrolera — w przypadku obudéw 2U skonfigurowanych z jednym kontrolerem zajmuje puste gniazdo kontrolera, aby zapewni¢ wtasciwy przeptyw powietrza



3 Poczatkowe przygotowania do instalacji

Kazda instalacja systemu pamigci masowej wymaga takiego samego zakresu przygotowan, jaki jest potrzebny do jej prawidtowego zamontowania

w standardowej szafie przemystowej o gtebokosci do 1,2 m.

A OSTRZEZENIE! Nalezy przestrzegaé wszystkich ostrzezen i uwag na etykietach i w catym przewodniku, aby zmniejszy¢ ryzyko obrazen ciata lub
uszkodzenia sprzetu. Nalezy przestrzega¢ wszystkich wymogéw bezpieczenstwa zawartych w tym dokumencie. Niektére odnoszg sie do catego

systemu, niektére do czes$¢ do szafy, czes¢ do systemu pamieci masowej, a cze$¢ do jednostek FRU w niej znajdujacych sie.

A UWAGA! Nalezy uzywac¢ wytgcznie przewodoéw zasilajgcych dostarczonych w zestawie instalacyjnym lub tych, ktére spetniajg specyfikacje produktu.

@ WAZNE Instalacje powinien wykonywaé wytgcznie wykwalifikowany technik serwisowy.

Lista kontrolna instalacji

Uzyj tej listy kontrolnej, wykonujac kazde zadanie wylgcznie w przedstawionej kolejnosci po pomysinym zakonczeniu poprzedniego kroku.

Tabela 2 Zadania listy kontrolnej instalacji

Zadanie krok po kroku Odniesienie

Zidentyfikowano ponizej

1. Wykonaj wszystkie wymagane czynnosci instalacyjne

2 Rozpakuj obudowe +Rozpakowanie i przygotowanie obudowy 2U" na stronie 23,
,Rozpakowanie i przygotowanie obudowy 5U" na stronie 36

3 Przygotuj miejsce do montazu systemu .Rozpakowanie i przygotowanie obudowy 2U" na stronie 23,

macierzowego w szafie rack |
.Rozpakowanie i przygotowanie obudowy 5U" na stronie 36

4 W przypadku instalacji w szafie typu rack wszystkie moduty dyskowe, ktdre nie zostaty zainstalowane w obudowie pamigci masowej, nalezy tymczasowo przenies¢ do obszaru chronionego
przed fadunkami elektrostatycznymi.

5 Zaiknstaluj zestaw montazowy w szafie ,Zainstaluj zestaw szyn montazowych 2U” na stronie 24,
racl
,Zainstaluj zestaw szyn montazowych 5U" na stronie 37

6 Zamontuj obudowe pamigci masowej w szafie +Zamontuj obudowe 2U w szafie rack” na stronie 27,
rack
,Montaz obudowy 5U w szafie rack” na stronie 40

7 Zainstaluj DDIC w obudowie pamigci +Wypetnianie obudowy 2U" na stronie 30,
masowej
.Wypetnianie obudowy 5U" na stronie 43

8 Podigcz wszystkie przewody zasilajgce i kable ,Prowadzenie przewodow zasilajgcych i przewodéw danych obudowy 2U” na stronie 30,
danych
»Trasa kabli zasilajgcych i kabli danych obudowy 5U” na stronie 45
9. Poprowadz kable systemu pamigci masowej do zgodnego .Prowadzenie kabli danych obudowy 2U irozszerzen” na stronie 31,
hosta

4Trasa 5U obudowa i kable danych rozszerzen” na stronie 45

10 Przetestuj obudowe, aby sprawdzic¢ jej petng funkcjonalnos¢ ,Testpotgczer obudowy” na stronie 45

Przed montazem obudowy magazynu oraz w trakcie jego montazu nalezy przestrzega¢ wszystkich wymogéw bezpieczenstwa.

A OSTRZEZENIE! Nie prébuj instalowaé systemu pamieci masowej 5U w szafie rack z wstepnie zatadowanymi modutami napedowymi.
gniazda. Moze to spowodowa¢ powazne obrazenia i uszkodzenia. Roztaduj wszystkie moduty napedowe w gniazdach systemu pamigci masowej do obszaru chronionego przed tadunkami elektrostatycznymi.

Nie nalezy dodatkowo zmniejsza¢ masy obudowy magazynu poprzez demontaz innych komponentoéw.




Aby przestrzega¢ $rodkéw ostroznosci podczas instalacii:

- Przygotowanie miejsca

1. Skorzystaj z listy kontrolnej instalacji.
2. Oczys$¢ miejsce instalacji i zabezpiecz obszar zabezpieczony przed tadunkami elektrostatycznymi.
- Przed montazem systemu macierzowego
1. Rozpakuj system macierzowy w wolnym miejscu, stosujac odpowiednie $rodki ostroznosci.
2. Tymczasowo odt6z wszystkie dyski w nosnikach (DDIC) w obszar chroniony przed tadunkami elektrostatycznymi, niezaleznie od sposobu dostarczenia samej macierzy czy
dyskow do niej.
3. Postepuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami dotyczacymi montazu dostarczonych szyn montazowych w szafie rack.
4. Przed zamontowaniem systemu pamieci masowej w szafie nalezy zapoznac¢ sie ze wszystkimi ostrzezeniami.
- Montaz systemu macierzowego
1. Przenies¢ system na odpowiedni podnosnik mechaniczny.
a. W przypadku obudéw pamigci masowej 2U dwie osoby powinny przenie$¢ obudowe pamigci masowej na podnosnik.
b. W przypadku obudéw pamieci masowej 5U popro$ trzy osoby o uzycie dotgczonych paséw, aby przeniosty obudowe pamigci masowej na podnosnik.

2. Uzyj podnosnika mechanicznego do ustawienia systemu pamigci masowej i zamontowania jej w szafie rack. Nie uzywaj podnosnika prézniowego. Aby zachowa¢ bezpieczenstwo osobiste i

sprzetowe, nie uzywaj zadnej innej metody podtrzymywania cigzaru systemu pamieci masowej podczas instalacji lub konserwacii.
3. Zachowaj odpowiednig ilo$¢ miejsca w pomieszczeniu magazynowym, zaréwno z przodu, jak i z tytu.

-Przed instalacjg FRU
1. Przed przystgpieniem do obstugi DDIC upewnij si¢, Ze spetniasz wymogi dotyczace elektrycznosci

statycznej.

N

. Upewnij sig, Ze mozesz tatwo dotrze¢ do gniazd i mozesz wizualnie sprawdzi¢ instalacje kazdego DDIC
w obudowie, bezpiecznie utrzymujac réwnowage.

- Instalacja DDIC

1. Dopiero po bezpiecznym zamontowaniu systemu pamigci masowej w szafie mozna wyja¢ DDIC z ich zabezpieczonego przed tadunkami elektrostatycznymi
obszaru.
2. Zainstaluj wszystkie moduty DDIC w odpowiednich gniazdach modutéw.

- Przed testowaniem obudowy

1. Sprawdz kable i upewnij si¢, ze potgczenia sg catkowicie bezpieczne na obu koricach.

2. Przestrzegaj wszystkich wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa elektrycznego.

Wymagania wstepne instalacji

Szyny rackmount sg zaprojektowane tak, aby udzwigng¢ maksymalny cigzar systemu pamigci masowej, gdy jest ona prawidlowo zamontowana w standardowej

szafie rack. W jednej szafie rack mozna zainstalowa¢ wiele obudéw pamigci masowe;.

A UWAGA! Nalezy uzywa¢ wylgcznie dostarczonego zestawu szyn i elementéw montazowych.




Aby spetni¢ wymagania wstepne instalacji:

1. Przygotuj system hosta do instalacji, uzyskujac dostep do nastgpujacych elementow:
a. Komputer z mozliwo$cig podtgczenia do sieci i zgodng przegladarkg web
b. Dziatajgcy przetgcznik podigczony do komputera
c. Przetestowane, dobre kable do podigczenia macierzy, ktére spetniajg wymagania dotyczace systemoéw pamieci masowej
d. Dostarczone przewody zasilajgce, ktére spetniajg specyfikacje zasilania
2. Zapoznaj si¢ z wymaganiami konfiguracji systemu i komponentami systemu pamieci masowej.
3. Zdobadz nastepujace rzeczy:
a. Pasek antystatyczny na nadgarstek lub kostke do obstugi elementéw wrazliwych na tadunki elektrostatyczne
b. Srodowisko chronione przed tadunkami statycznymi do tymczasowego przechowywania systemu pamieci masowej, dyskéw i jednostek FRU
c. Wkretak Torx o dlugosci 6 cali z koncéwkami T10 i T20
d. Ptaski srubokret o dtugosci 6 cali
e. Srubokret krzyzakowy o diugosci 6 cali
f. Podno$nik mechaniczny o wystarczajgcym przeswicie i umozliwiajgcy bezpieczne podniesienie systemu macierzowego bez dyskow
4. Upewnij sig, ze szafa rack nadaje si¢ do zamontowania systemu macierzowego.

a. Szafa typu rack zdolna do utrzymania formatéw 2U lub 5U, spetniajgca wszystkie wymagania bezpieczenstwa UL i IEC, wypoziomowana we wszystkich

ptaszczyznach wzglgdem siebie
b. Wystarczajgca ilo$¢ miejsca przed szafg rack, aby zainstalowaé¢ dostarczony zestaw szyn

c. Maksymalna gteboko$¢ 884 mm (34,81 cala) od tylnej czesci przedniego stupka do najdalszego kranca, z wytgczeniem okablowania i kwestii dotyczgcych zamknigcia drzwi

d. Szafa rackowa, ktéra powoduje maksymalne ci$nienie powietrza powrotnego wynoszace 5 paskali (0,5 mm stupa wody)

e. Szafa typu rack skonstruowana tak, aby spetniata wymagania dotyczace no$nosci dla tacznej liczby zainstalowanych systeméw pamigci masowej w szafie w
oparciu o maksymalng wage przypadajgca na jeden system macierzowy:

2U12 2U24 5U84
Maksymalnie 32 kg Maksymalnie 30 kg Maksymalnie 130 kg
f. Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy wynosi 35° C (95° F).
5. Zapewnij wystarczajgcg liczbe pracownikéw do pomocy przy instalacji. Minimalna liczba pracownikéw:
a. Jeden wykwalifikowany technik serwisowy do przeprowadzenia catej procedury instalacji
b. Jeden obserwator do pomocy przy podnoszeniu i instalacji z tytu szafy rack

c. tgcznie dwie osoby (2U) lub trzy osoby (5U) do rozpakowania systemu macierzowego i przeniesienia jej na podnosnik mechaniczny



4 Montaz obudow 2U

Aby zainstalowa¢ obudowe pamigci masowej 2U, postepuj zgodnie z listg kontrolng instalacji.

Rozpakuj i przygotuj obudowe 2U

A UWAGA! Nie nalezy uzywa¢ systemu macierzowego niezgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez producenta.

- Systemy pamigci masowej sg przeznaczone wytacznie do podtgczania do okablowania lub przewodéw wewnatrzbudynkowych, ktére nie sg narazone na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych.
- Systemy pamieci masowej nadaja si¢ do montazu w miejscach, w ktérych obowigzuje Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC), ale nie nadajg sie do instalacji na zewnatrz

budynkéw (OSP).

- Obiekty klienta musza zapewnia¢ napigcia o wahaniach nie wigkszych niz + 5 procent. Obiekty klienta muszg réwniez zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowa.

Aby rozpakowac i przygotowac obudowe 2U:

1. Przygotuj miejsce do instalacji obudowy magazynowej. Obejmuije to spetnienie wszystkich specyfikacji produktu i zapewnienie czystego, przejrzystego
i zabezpieczonego przed tadunkami elektrostatycznymi $rodowisko przed rozpakowaniem obudowy magazynowe;.
2. Aby zakonczy¢ inspekcje obudowy 2U, wykonaj nastepujgce czynnosci:
a. Sprawdz opakowanie pod katem uszkodzen. Obejmuije to przecigcia, uszkodzenia spowodowane wodg lub $lady niewtasciwego obchodzenia sig z nim podczas wysytki.
b. Jesli sg uszkodzenia, sfotografuj je i udokumentuj, ale nie kontynuuj. Zachowaj oryginalne opakowanie na wypadek zwrotu.
c. Rozetnij pokrywe opakowania, aby usung¢ catg pianke ochronng znajdujaca si¢ ponad obudowa do przechowywania i uzyskac dostgp do obudowy.

3.0dsun folie opakowaniowg na bok, aby umozliwi¢ dostep do obudowy urzadzenia.

Rysunek 7 Opakowanie obudowy pamigci masowej 2U12 i 2U24

4. Znajdz dwie osoby, ktére pomoga w przeniesieniu systemu macierzowego na podno$nik mechaniczny, uzywajgc odpowiedniego, bezpiecznego podnosnika.

technika wykonywania nastepujgcych czynnosci:

a. Ustaw osobe po kazdej stronie obudowy systemu, chwytajgc boki obudowy, a nie przedni lub tylny panel.

@ WAZNE! Prawie caly cigzar systemu pamigci masowej zlokalizowany jest z tytu, dlatego nalezy przygotowaé sig na podnoszenie z boku ale bedac przesunigtym ku
tytowi a nie przodowi systemu, tak aby cigzar sig roztozyt wiasciwie.

b. Podnies$ system macierzowy jednoczesnie z obu stron, stosujgc odpowiednig bezpieczng technike podnoszenia i przenoszac go do miejsca chronionego przed tadunkami

elektrostatycznymi, a nastepnie na podno$nik mechaniczny w celu zamontowania w szafie rack.



5. Wykonaj nastepujace czynnosci, aby przygotowa¢ obudowe 2U do instalacji:
a. Stojac twarza do przodu obudowy, chwy¢ maskownice prawego uchwytu, uwolnij pokrywe i odtéz jg w bezpieczne miejsce.

b. Chwy¢ maskownice lewego uchwytu, delikatnie jg uwolnij i odt6z w bezpieczne miejsce.

Zainstaluj zestaw szyn montazowych 2U

System pamieci masowej wymaga osprzetu do montazu w szafie rack do instalacji w standardowej szafie rack 1,2 m i zajmuje 2 jednostki EIA przestrzeni rack (8,89 cm lub 3,50
cala) na jednostke. Zestaw szyn zawiera lewg i prawg szyne zaprojektowang do obstugi systemu pamieci masowej 2U i umozliwia instalacje wielu obudéw bez utraty przestrzeni
rack. Funkcjonowanie produktu i bezpieczenstwo uzytkownika zalezg od prawidtowej instalacji. To zadanie zaktada kwadratowe otwory montazowe, ale dotyczy réwniez innych

typéw szaf rack.

Przed zamontowaniem systemu pamigci masowej w szafie rack nalezy podjg¢ wszelkie odpowiednie $rodki ostrozno$ci dotyczace bezpieczenstwa.

A UWAGA! Nalezy przestrzega¢ wszystkich ponizszych dyrektyw:

- Zawsze umieszczaj szafe rack na ptaskiej, réwnej powierzchni. Nie instaluj systemu pamieci masowej w szafie rack, dopoki nie sprawdzisz,
czy szafa rack jest wypoziomowana.

- Postepuj zgodnie z procedurami poziomowania okre$lonymi przez producenta szafy rack.

- Nigdy nie instaluj ani nie wyjmuj z szafy rack wigcej niz jednej systemu macierzowego na raz. Pomaga to zapobiec przechyleniu lub upadkowi szafy.
- Sprawdz, czy szafa rackowa spetnia wszystkie wymagania bezpieczenstwa w przypadku konfiguraciji z systemami pamigci masowe;j.

- Sprawdz, czy potgczenia spetniajg wszystkie wymagania elektryczne.

- Upewnij sig, ze system spetnia wszystkie wymagania dotyczace temperatury i odprowadzania ogrzanego powietrza.

Aby zachowa¢ $rodki ostroznosci podczas montazu systemu pamigci masowej w szafie rack:

1. Przeczytaj i przestrzegaj wszystkich ostrzezen i etykiet umieszczonych na obudowie magazynu.

2. Sprawdz, czy szafa rackowa znajduje sig na ptaskiej, réownej powierzchni, poniewaz wszelkie pochytosci lub nieréwnosci powodujg naprezenia w szafie rackowej i samym systemie
macierzowym. System pamigci masowej zamontowana w niewypoziomowanej szafie rackowej stawia opér ptynnemu ruchowi szyn i moze ulec znieksztatceniu.

3.Sprawdz, czy konstrukcja szafy rackowej wytrzymuje catkowita wage systeméw pamigci masowej i ma elementy stabilizujgce, zabezpieczajace szafe rackowg przed przewréceniem
lub przechytem w trakcie instalacji lub normalnego uzytkowania.

4. Nie podnos obudowy systemu bez podnosnika mechanicznego. Zadna osoba nie powinna podnosi¢ obudowy systemu macierzowego bez pomocy.
5. Podczas instalacji montuj systemu pamigci masowej w szafie rack od dotu do gory.
6. Aby zapewni¢ maksymalng stabilno$¢, umieszczaj Izejsze obudowy nad cigzszymi.

7.Podczas oproézniania szafy rackowej nalezy wyjgé systemy pamieci masowej poczynajgc od goéry ku dotowi.

Wymagany sprzet llos¢ Identyfikacja
Szyny zewnetrzne, prawidtowo zorientowane 2 Brak

#2 $rubokret krzyzakowy, dtugos¢ 6 cali 1 Brak
(Opcjonalnie) Klucz nasadowy 8 mm, diugos$¢

6 cali 1 Brak

Sruba z tbem krzyzakowym, M5 x 15, %
gtéwka szesciokatna 8 mm 8



Aby zainstalowa¢ zestaw szyn montazowych 2U:

1. Wyjmij oba zespoly szyn zewnetrznych z opakowania.

1 2 3

N
ol
o

Opis elementu Opis elementu
1 Lewy przedni wspornik montazowy 4 Sruba mocujgca, przéd
2 Lewa przednia zewnetrzna szyna 5 Sruba mocujaca, tyt
3 Lewe prowadnice szynowe 6 Lewy tylny wspornik montazowy

Rysunek 8 Elementy zewnetrznej szyny obudowy 2U
2. Ustaw zewnetrzng szyne z wytloczonym napisem LH FRONT po twojej lewej stronie, a drugg szyne z wyttoczonym napisem RH FRONT po twojej prawej
stronie, a kazde wyttoczenie skierowane ku tobie, do wewnatrz.
3. Odkreg, ale nie wyjmuj, 2 $ruby typu krzyzakowego zlokalizowane na kazdej zewnetrznej szynie za pomocg $rubokreta krzyzakowego.
4. Stojac twarzg do lewej strony szafy rack, wsun lewe przednie sworznie wspornika montazowego w otwory w przednim stupku szafy rack.

5. Przesun lewy uchwyt montazowy w szafie rack maksymalnie do wewnatrz, a nastepnie upewnij sie, ze cata dolna zaktadka szyny jest widoczna tuz za wewnetrzng

krawedzig przedniego uchwytu montazowego szafy rack.
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Rysunek 9 Mocowanie przedniego wspornika montazowego do przednich stupkéw szafy rack

6. Przytrzymaj wspornik mocowania w tej pozycji i lekko dokre¢ go do przedniego stupka bagaznika za pomoca klucza nasadowego 8 mm lub

$rubokreta krzyzakowego.

7. Wydtuz dtugos$¢ szyny, az do catkowitego dopasowania jej do sworzni tylnego wspornika montazowego w lustrzanym potozeniu na tylnym stupku wspornikowym szafy.

Rysunek 10 Dopasowanie dtugosci szyny do szafy rack

8. Sprawdz, czy szyny sg wypoziomowane na tej samej wysokos$ci na obu stupkach szafy, a takze czy wszystkie kotki ustalajgce wspornika montazowego sg w petni

osadzone w identycznych miejscach w stupkach szafy.

9. Stojac twarzg do tylnej czesci szafy, wioz $rube z tbem krzyzakowym M5 x 15 do $rodkowego otworu tylnego uchwytu montazowego.
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Rysunek 11 Mocowanie tylnego wspornika montazowego do tylnych stupkéw szafy rack

10. Dokrg¢ mocno recznie $rube do stupka szafy za pomocg klucza nasadowego 8 mm lub $rubokreta krzyzakowego.

11. Stojgc naprzeciwko przedniej czesci szafy rack, dokre¢ recznie $rube z tbem krzyzakowym M5 x 15 za pomocg klucza nasadowego 8 mm lub $rubokreta krzyzakowego tak,

aby kotnierz sze$ciokatny znajdowat sie na réwni z przednim stupkiem wspornikowym szafy.

12. Ustal wyregulowang dtugo$c¢ lewej zewnetrznej szyny, dokregcajgc recznie obie $ruby ustalajgce prowadnice szyny za pomocg $rubokreta krzyzakowego.

13. Powtérz tg¢ samg czynno$¢ dla prawej zewnetrznej szyny.

Zamontuj obudowe 2U w szafie rack

A OSTRZEZENIE! Nieprzestrzeganie $rodkéw ostroznosci dotyczacych szafy rack moze skutkowaé powaznymi obrazeniami i awarig mechaniczna.
- Aby unikng¢ ryzyka $mierci lub obrazen w wyniku przewrdcenia sie szafy, nalezy postgpowac zgodnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczacymi montazu szafy, mocujgc szafe
do podtogi betonowym zestawem kotwigcym.
- Aby unikngé powaznej awarii zespotu szafy rack, nigdy nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego ciezaru szafy rack.
- Podeprzyj catkowicie system macierzowy za pomocg podno$nika mechanicznego, az do momentu, gdy znajdzie sie on w pozycji przechowywania.

- Stosuj si¢ do lokalnych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy spetniajac wszystkie wymagania dotyczgce recznego przemieszczania materiatow.

Montaz systemu pamigci masowej w szafie rack jest najbardziej krytycznym elementem procedury instalacyjnej i wymaga petnej uwagi. Bezpieczenstwo i trwato$¢ sprzetu

zalezg od ptynnego dziatania szyny i prawidlowego wykonania tego zadania.
- Upewnij sie, ze przed szafg rackowg jest wystarczajgca ilo$¢ miejsca dla technika i systemu macierzowego.
- Nalezy przestrzega¢ ograniczen wagowych szaf rackowych.

- Wypetniaj szafe rackowg od dotu do géry, umieszczajagc najciezszy sprzet na dole.

- Podejdz do podnoszenia mechanicznego, prosto i réwnolegle do szafy rack. Wszelkie przekrzywienia, odksztatcenia lub przechyty moga spowodowac, ze wewnetrzne

szyny przymocowane do systemu pamigci masowej nie moga by¢ prawidtowo potgczone z zewngtrznymi szynami zamontowanymi w szafie rack.



Wymagany sprzet llosé Identyfikacja

Winda mechaniczna 1 Brak
System macierzowy z przymocowanymi wewnetrznymi 1 Brak
szynami

Szafa rack z zamontowanymi szynami zewngtrznymi 1 Brak
Srubokret krzyzakowy, Philips #2, diugos¢ 6 cali 1 Brak
Sruba z tbem stozkowym, M5 x 8, #2 2

N

Sruba z tbem krzyzakowym, M5 x 15, kolnierz szesciokatny
8 mm 2

Aby zamontowaé obudowe 2U w szafie rack:
1. Sprawdz, czy zewnetrzne szyny sg prawidtowo i bezpiecznie zamontowane w szafie rack.
2. Wykonaj nastepujgce czynnosci, aby ustawi¢ podno$nik mechaniczny i obudowe 2U:
a. Stosujgc odpowiednie $rodki ostroznosci, ustaw obudowe 2U na podno$niku mechanicznym prostopadle do két podnosnika.

b. Przesun podno$nik mechaniczny do pozycji prostopadtej do szafy rack, tak aby obudowa 2U byta réwnolegta do otworu

i znajdowata sie w odlegtosci co najmniej 5 do 7 cali (12,7 cm do 17,78 cm) od szafy rack.
c. Dostosuj wysokos$¢ podnoszenia mechanicznego tak, aby byta jak najblizsza przydzielonej lokalizacji 2U.

d. Przenoszac tylko obudowe 2U, ustaw jg tak, aby przymocowane wewnetrzne szyny byly wyréwnane z zewnetrznymi szynami w szafie.
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Rysunek 12 Wyréwnanie obudowy 2U i szyn (w celu zwiekszenia przejrzystosci usunigto tylne komponenty)

3. Aby prawidtowo zabezpieczyé obudowe 2U na zewngtrznych szynach, wykonaj nastgpujace czynnosci:
a. Utrzymuj obudowe 2U nieruchomo na podno$niku.
b. Sprawdz, czy obie zewnetrzne szyny sg w petni zazebione z wewngtrznymi szynami obudowy 2U.
c. Poprowadz podwozie do $rodka tak, aby przednia krawedz kazdej wewnetrznej szyny znalazta si¢ wewnatrz goérnej i dolnej krawedzi zewnetrznej szyny.

d. Przeprowadz kontrole wizualng obu stron, aby sprawdzi¢, czy obie wewnetrzne szyny znajdujg si¢ w réwnej odlegtosci od zewnetrznej szyny i czy kierunek jest prosty, a nie pod katem.



4. Aby wiozy¢ obudowe 2U do szafy rack, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. Stojgc twarza do przodu obudowy, ostroznie wywieraj rownomierny nacisk na obie strony przedniej czesci systemu pamieci masowej, wktadajac obudowe do

momentu, az kotnierze uchwytéw bagaznika bedg na réwni z przednimi stupkami bagaznika.
b. Ostroznie opu$¢ podnos$nik mechaniczny.
c. Doktadnie sprawdz szyny zebate pod katem takich probleméw jak wyginanie, ocieranie, op6r lub oznaki nieprawidtowego ustawienia.
5. Aby zabezpieczy¢ obudowe 2U, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. Stojgc twarzg do tytu obudowy, wtoz i dokre¢ $rube Panhead M5 x 8 do konca kazdej zewnetrznej szyny i przez nig obudowa 2U

do zabezpieczenia tylnej czesci obudowy.

i aopgpeEgi phonoac

Rysunek 13 Montaz tylnej $ruby 2U w celu przymocowania obudowy do szyny

b. Stojac twarzg do przodu obudowy 2U, wi6z $ruby z tbem krzyzakowym z kotnierzami szesciokatnymi do gniazda w panelu operatora na

lewym uchwycie za pomocg klucza nasadowego 8 mm lub $rubokreta krzyzakowego.

Rysunek 14 Montaz $ruby i pokrywy panelu operatora 2U



c. Dokre¢ mocno reka do przedniego stupka bagaznika w $rodkowej czesci kotnierza uchwytu bagaznika.
d. Nasun ostone panelu operacyjnego na lewy kotnierz uchwytu stojaka, az bedzie na réwni z trzpieniem stojaka.

e. Powtorz te czynno$¢ dla prawego kotnierza ucha stojaka i pokrywy.

Wypetnij obudowe 2U

Po pomysinym zamontowaniu obudowy 2U w szafie rack nalezy wypetni¢ obudowe pamigci masowej dyskami.

Aby wypetni¢ obudowe 2U:

1. Sprawdz nosniki dyskéw pod katem uszkodzen. Jesli zainstalowates nowy dysk w no$niku, sprawdz, czy piny ztgcza dysku nie sg wygiete.
2. Umies¢ naped w jego obudowie (DDIC) tak, aby zatrzask zwalniajacy znajdowat sig po lewej stronie w przypadku systemu 2U12 lub u gory w przypadku systemu 2U24.
3. W16z go do pierwszego wolnego gniazda po lewej stronie i docisnij, az zostanie catkowicie osadzony w ptaszczyznie $rodkowej i zatrzask sig zablokuje.
4. W przypadku systemu pamieci masowej 2U12 wykonaj nastepujace czynnosci, az wszystkie gniazda bedg wyposazone w modut DDIC lub opcjonalny pusty nosnik.
a. Wioz nastepny DDIC i przesun sig wzdtuz rzedu do nastepnego gniazda w sekwencji, powtarzajgc te czynnos¢, az gorny rzad zostanie zapetniony.
b. Powtarzaj, az $rodkowy rzad bedzie petny.
c. Powtarzaj, az dolny rzad bedzie petny.

5. W przypadku systemu pamigci masowej 2U24 wi6z nastepny modut DDIC i przesun go w poprzek rzedu do nastepnego gniazda w sekwencji, powtarzajac te czynnosé. az

wszystkie gniazda beda wyposazone w modut DDIC lub opcjonalny pusty modut nosny.

A UWAGA! Jesli czgsciowo wypetnisz obudowe pamieci masowej dyskami w ich no$nikach (DDIC), musisz zainstalowa¢ co najmniej jeden DDIC. Aby zapewni¢ prawidiowy przeptyw

powietrza, wszystkie gniazda dyskéw muszg pomiesci¢ albo DDIC, albo opcjonalny pusty no$nik. Nie mozesz pozostawi¢ zadnych pustych gniazd.

Potaczenia obudowy testowej

Po zakonczeniu wszystkich procedur instalacyjnych system pamigci masowej jest gotowa do podigczenia do zasilania. Obudowe pamigci masowej mozna podtgczyé
tylko do zrédia zasilania, ktére ma bezpieczne uziemienie elektryczne. Popro$ wykwalifikowanego inzyniera elektryka o potwierdzenie, ze uziemienie spetnia

specyfikacje produktu.

A UWAGA! W przypadku montazu wielu obudéw pamigci masowej w szafie typu rack wzrasta znaczenie potgczenia

uziemiajgcego, poniewaz kazdy system macierzowy zwigksza prad uptywu.

@ WAZNE Kontrole powinien przeprowadzaé wytgcznie wykwalifikowany inzynier elektryk, spetniajacy normy lokalne i krajowe.

Potaczenie kabli zasilajgcych i kabli danych obudowy 2U

Po prawidtowym podtgczeniu do autonomicznych jednostek dystrybucji zasilania (PDU) przewody zasilajgce zapewniajg nieprzerwane zasilanie systemu pamigci masowej,
a kable danych zapewniajg wydajng autostradge do wymiany danych do i z systemu pamigci masowej. Nalezy prawidiowo poprowadzi¢ oba przewody, przestrzegajac

wszystkich wymagan dotyczacych uziemienia i srodkéw ostroznosci dotyczgcych bezpieczenstwa elektrycznego.

Aby przestrzega¢ $rodkéw ostroznosci dotyczacych bezpieczenstwa elektrycznego:

1.Nalezy przestrzegac¢ etykiet ostrzegawczych umieszczonych na modutach chtodzenia uktadu (PCM).

2.Upewnij sig, ze zakres napiecia wejsciowego PCM wynosi 100-240 V AC przy czestotliwosci 50-60 Hz, a nastgpnie uzywaj systemu pamigci masowej wytgcznie w tym
zakresie.

3.Nalezy zapewni¢ odpowiednie zrédto zasilania z zabezpieczeniem przed przecigzeniem elektrycznym, aby spetni¢ wymagania specyfikacji technicznej.



4. Do zasilania obudowy magazynu nalezy uzywac¢ dostarczonego przewodu zasilajgcego, ktéry ma sprawdzone, bezpieczne potaczenie uziemiajace.
5. Przed podtgczeniem zasilania sprawdz, czy system pamigci masowej jest uziemiona.

6. Nie nalezy uzywac¢ systemu macierzowego z mniejszg liczbg modutéw PCM niz 2, chyba Ze jest to konieczne do wykonania prac konserwacyjnych w

trakcie eksploatacji w wymaganym czasie.

@ WAZNE Do potaczen Base-T nalezy uzywaé wytacznie kabli Cat-6 lub nowszych ze ztgczami RJ-45.

@ WAZNE Nalezy uzywaé wytacznie dedykowanych kabli danych ze ztgczami mini-SAS HD (SFF-8644) x4 o dtugosci co najmniej 0,5 m (1,64 stopy) i nieprzekraczajgce;j
3 m (9,84 stopy) w celu podtgczenia do portéw SAS kazdego modutu kontrolera.

Podtaczanie kabli danych do systeméw w obudowie 2U

System pamigci masowej 2U obstuguje okablowanie SAS dla maksymalnie 3 obuddw rozszerzajacych i kilka metod tacznosci z przetgcznikiem lub systemem
hosta. Wybierz kable danych, ktére najlepiej pasujg do dostgpnych portéw modutu kontrolera i Srodowiska hosta.

Tolerancja btedéw i wydajnos¢ sg kluczowymi czynnikami przy okreslaniu, jak najlepiej zoptymalizowaé¢ konkretny system i konfiguracje okablowania. W tym
temacie przyjeto odporng na btedy metode odwrotnego okablowania, poniewaz zapewnia ona metode utrzymywania dostepu do wszystkich obudéw w
fancuchu, nawet jesli jedna z obuddw ulegnie awarii lub bedzie wymagata usuniecia. Jesli uzyjesz wydajnej metody okablowania przelotowego , bedzie ona
mniej odporna na btedy. Podczas korzystania z okablowania przelotowego uszkodzona obudowa w tancuchu uniemozliwia dostep do obudéw znajdujacych
sie dalej w tancuchu, dopdki nie zajmiesz sie usterka.

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania dotyczgce okablowania SAS i potwierdzi¢, ze spetnia ono wszystkie stosowne normy.

- Maksymalna dtugo$¢ dowolnego kabla SAS dla dowolnej konfiguracji wynosi 2 m (6,56 stopy).

- Wszystkie kable SAS podtgczane do modutéw rozszerzen muszg by¢ kablami mini-SAS HD ze zigczami SFF-8644.

A UWAGA! Nie tworz nieprawidiowych petli zamknietych w zadnym miejscu konfiguracji okablowania portu SAS. Prawidtowa konfiguracja okablowania
jest kierunkowa i nie zawiera zadnych petli miedzy komponentami juz znajdujgcymi sie w tej konfiguracji okablowania. Nieprawidlowa petla zamknieta
wprowadza przeptyw kotowy do konfiguracji okablowania, ktéry moze obnizy¢ wydajnosé lub spowodowac awarie.

Aby poprowadzi¢ kable danych obudowy 2U i rozszerzen:

1. Poprowadz kable danych i zarzadzania z systemu hosta do najlepszego dostgpnego portu modutu kontrolera dla swojego systemu.
Srodowisko.

a. Podigcz kable SAS z portéw SAS do przetgcznika hosta lub karty HBA, jak pokazano na rysunku.

b. (Opcjonalnie) Podtacz kabel Ethernet od portu zarzadzania do hosta, jak pokazano na rysunku.



Rysunek 15 Przyktadowe okablowanie danych i zarzadzania pomigdzy kontrolerami 2U i przetgcznikami systemu hosta

2. Wykonaj nastepujgce czynnosci, aby podtgczy¢ kontroler OA do powigzanych z nim modutéw rozszerzen. Ponizszy przyktad zawiera potgczenia z 3 modutami obudéw rozszerzen

znajdujgcymi sie bezposrednio pod systemem macierzowym.

@ WAZNE Najlepiej uzywaé¢ portu rozszerzen A jako wejscia i portu C jako wyjécia.

a. Wioz mini kabel danych SAS do goérnego kontrolera, kontrolera OA, a nastepnie podtacz drugi koniec do portu SAS A w pierwszej obudowie rozszerzajgcej, 1A.

b. Wi6z mini-kabel danych SAS z portu SAS C do pierwszej obudowy rozszerzajgcej, 1A, i podtgcz drugi koniec do portu SAS port A w drugiej obudowie rozszerzen, 2A.

¢. Wioz mini kabel danych SAS z portu SAS C do drugiej obudowy rozszerzajacej, 2A, i podtgcz drugi koniec do portu SAS port A w trzeciej obudowie rozszerzen, 3A.

w

. Wykonaj nastepujace czynnosci, aby podtaczy¢ kontroler 0B do odpowiednich modutéw rozszerzen.

@ WAZNE Najlepiej uzywaé¢ portu rozszerzen A jako wejscia i portu C jako wyjécia.

a. Wioz kabel danych mini-SAS do dolnego kontrolera, kontrolera 0B, a drugi koniec podtgcz do portu SAS A w trzeciej obudowie

rozszerzajacej, 3B.

b. W6z kabel danych mini-SAS z portu SAS C do trzeciej obudowy rozszerzajacej 3B i podtgcz drugi koniec do portu SAS port A w drugiej

obudowie rozszerzen, 2B.

c. Wioz kabel danych mini-SAS z portu SAS C do drugiej obudowy rozszerzajgcej 2B i poditacz drugi koniec do portu SAS port A w pierwszej

obudowie rozszerzen, 1B.
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Rysunek 16 Przyktadowa metoda okablowania odwrotnego pomiedzy modutami kontrolera 2U (CM) i modutami rozszerzen

|
zzzsa828 PRI NN |
 w O ET
L BEEE & =i L | 0A
‘ ———m —

— T . ]
fie & &
] [ R ==} 0B
Hara X it ¥t 34 599032580
A

1A Ak@t\ ﬁé? B 1B a 1= ﬁé‘c

» B (B B° x E = B

Rysunek 17 Przyktad nieprawidtowej petli (na czerwono) pomiedzy modutami kontrolera 2U (CM) i modutami rozszerzen



Podtgczenie przewodow zasilajgcych do systemdéw w obudowie 2U

To podstawowe zadanie polega na podtgczeniu dostarczonych przewodéw zasilajgcych do redundantnych modutéw chtodzenia zasilania (PCM), a nastepnie do niezaleznych jednostek
dystrybuciji zasilania (PDU), ktére sg podtgczone do systemu zasilania bezprzerwowego. Nalezy podigcza¢ PDU wytgcznie do zrédta zasilania, ktére ma

bezpieczne uziemienie elektryczne.

A UWAGA! Nalezy uzywac wylgcznie przewodoéw zasilajgcych dostarczonych w zestawie instalacyjnym lub tych, ktére spetniajg specyfikacje produktu.

A UWAGA! Stosuj sie do wymagan dotyczacych zrédia zasilania i podigczenia do zasilania, aby unikngé uszkodzenia sprzetu.

- Modut chfodzenia uktadu zasilania (PCM) nalezy poditgcza¢ wytacznie do zrédet zasilania zgodnych ze specyfikacjami i etykietami produktu.

- Przed wyjeciem modutu PCM z obudowy pamieci masowej lub obudowy rozszerzen nalezy zawsze odtaczy¢ wszystkie potgczenia zasilajgce.

Aby poprowadzi¢ przewody zasilajgce obudowy 2U:

1. Wyjmij oba przewody zasilajgce z opakowania i usun opaski zaciskowe.
2. Stojac naprzeciwko tylnej Sciany szafy, podigcz ztagcze przewodu zasilajgcego do kazdego modutu PCM.

3. Poprowadz lewy przewdd zasilajgcy pod lewym wentylatorem i podtgcz wtyczke do gniazdka w niezaleznym PDU, zapewniajgc minimalny luz.

4. Poprowadz prawy przewdd zasilajacy pod prawym wentylatorem i podigcz wtyczke do gniazda w niezaleznym module PDU, umozliwiajgc minimalny luz.
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5. Zabezpiecz kazdy przewdd zasilajgcy, korzystajac z wbudowanych opasek zabezpieczajgcych w module PCM.
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Rysunek 19 Przewdd zasilajgcy 2U otoczony opaska zabezpieczajacy

4. W kolejnych zadaniach kontynuuj uktadanie kabli danych, pozostawiajac sekwencje wigczania zasilania do momentu wykonania wszystkich

innych zadan zwigzanych z okablowaniem kiedy bedziesz w peini gotowy do testowania potgczen.



6. Eksploatacja systeméw w obudowie 2U

A UWAGA! System pamieci masowej nalezy uzytkowac wytacznie w srodowisku wolnym od pytu, aby zapewni¢ kontrole temperatury i przeptywu

powietrza. wymagania.

Przed wigczeniem systemu pamieci masowej nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. Przejrzyj liste kontrolng instalacji, aby potwierdzi¢ pomysine wykonanie catej sekwencji.

2. Sprawdz, czy wszystkie moduty napedowe w ich no$nikach (DDIC) znajdujg si¢ w odpowiednich gniazdach i czy zostaty prawidtowo zamontowane.

naciskajgc mocno, az kazdy z nich zablokuje si¢ na swoim miejscu na ptaszczyznie $rodkowej.
3. Potwierdz, ze spetnione zostaly wymagania dotyczace temperatury otoczenia okreslone w sekcji ,Wymagania srodowiskowe”.
4. Upewnij sie, ze $ciezki przeptywu powietrza z przodu i z tytlu obudowy sg i pozostajg drozne.
5. Przejdz do zadania wigczania zasilania.

6. Uzyskaj dostgp do interfejsu zarzadzania oprogramowaniem, aby dokonczy¢ konfiguracje systemu.

Podtacz zasilanie do obudowy 2U

System pamieci masowej opiera si¢ na gtdéwnym zasilaniu dostarczanym przez oddzielng, niezalezng dystrybucje zasilania. Jesli z jakiegokolwiek

powodu utracisz gtéwne zasilanie, system pamieci masowej automatycznie uruchomi sie ponownie po przywréceniu zasilania.

A

UWAGA! Nalezy stosowa¢ sig do nastepujacych wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa elektrycznego:

- Podczas instalacji nigdy nie podigczaj przewodu zasilajgcego do zasilacza (PSU) ani modutu chtodzenia uktadu (PCM) przed zainstalowaniem go w

odpowiednim gniezdzie systemu pamieci masowe;j.

- Podigczaj przewod zasilajacy wytacznie do zrodta zasilania zgodnego ze specyfikacjg produktu w okreslonym zakresie, zgodnie z

etykietg ostrzegawczg o niebezpiecznym napigciu na zasilaczu lub module PCM.

- Podczas serwisowania zawsze odigczaj zasilacz lub modut PCM od zasilania przed wymontowaniem modutu PCM.

®

WAZNE! Dopiero po pomyslnym ukonczeniu listy kontrolnej instalacji mozna dokonczy¢ konfiguracje i rozpoczaé obstuge systemu pamieci masowe;j.

Aby podtaczy¢ zasilanie do obudowy 2U:

1. Jesli odtgczono zasilanie w celu naprawy systemu pamigci masowej, zacznij od stania twarza do tytu szafy rack i podtagcz wtyczke kazdego z zasilaczy do niezaleznej

jednostki dystrybucji zasilania (PDU). Drugi modut chtodzenia zasilania (PCM) zapewnia pierwszemu PCM nadmiarowe zasilanie.

@ WAZNE! Konstrukcja systemu pamigci masowej wymaga dwéch redundantnych modutéw chtodzenia zasilania (PCM). Nalezy podigczyé

kazdy przewdd zasilajgcy do niezaleznej jednostki dystrybucji zasilania (PDU), ktéra jest podtaczona do systemu zasilania bezprzerwowego (UPS).
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Rysunek 35. Prowadzenie przewodéw zasilajgcych do redundantnych jednostek PDU

2. Nacisnij przycisk zasilania na pozycje ON dla kazdego modutu PCM.

3. Patrzac od przodu, obserwuj diody LED na panelu przednim i upewnij sie, ze dioda LED zasilania $wieci ciggtym zielonym $wiattem. Jedli diody

migajg na pomararnczowo, przejdz do sekcji ,Problemy z instalacja i konfiguracja sprzetu” na stronie 74.

Odtacz zasilanie od obudowy 2U

System pamieci masowej opiera si¢ na gidwnym zasilaniu dostarczanym przez oddzielng, niezalezng dystrybucje zasilania. Jesli z jakiegokolwiek powodu utracisz gtéwne zasilanie,

system pamieci masowej automatycznie uruchomi sie ponownie po przywréceniu zasilania.
Przed odtgczeniem zasilania od systemu pamigci masowej nalezy zatrzymac¢ wszelkg wymiane danych.

Aby odtgczy¢ zasilanie od obudowy 2U:

A UWAGA! Nigdy nie odtgczaj zasilania od nadmiarowego modutu chtodzenia zasilania (PCM), gdy drugi modut PCM jest uszkodzony,

o czym informuje bursztynowa dioda LED.

1. Po prawidtowym wytgczeniu aplikaciji i gdy bedziesz gotowy wytaczy¢ system pamieci masowej, przestaw wytgcznik zasilania do pozycji OFF dla kazdego modutu PCM.

2. Odtacz kazdy przewdd zasilajgcy od gniazda na module PCM lub od PDU.

3. Przed ponownym wigczeniem zasilania modutu PCM nalezy odczekaé co najmniej 15 sekund, a po pomys$inym witgczeniu — co najmniej 30 sekund po
zakoriczeniu sekwencji wigczania zasilania przed prébg przetgczenia modutu PCM w tryb gotowosci lub przed ponownym odtgczeniem

zasilania.

Interpretacja diod LED systemu

Wskazoéwki wizualne zapewniajg $rodki do monitorowania systemu pamieci masowej i jej komponentéw oraz wzmacniajg komunikaty oprogramowania dotyczgce

stanu systemu. Uzyj diod LED w catej obudowie pamigci masowej, aby okresli¢, czy wystepuje krytyczna usterka.

System pamieci masowej rejestruje ponizsze stany za pomocg zidentyfikowanych koloréw diod LED.

1. Zielona lub nieswiecaca dioda LED: wskazuje, ze modut dziata prawidtowo

2. Migajgca zielona lub pomaranczowa dioda LED: wskazuje na stan niekrytyczny

3. Dioda LED bursztynowa: wskazuje na krytyczng usterke

4. Niebieska dioda LED: wskazuje identyfikacje podzespotu systemu, nie jest to wigc usterka ani stan krytyczny.

Poniewaz bursztynowa dioda LED sygnalizujgca awarig¢ wykorzystuje szybkie lub wolne btyski, aby objg¢ wiele stanéw, priorytetem w przypadku réwnoczesnych wskazan jest:






Tabela 3 Priorytetyzacja diod LED sygnalizujgcych awarie

Priorytet

Najwyzszy priorytet

Priorytet 2

Priorytet 3

Najnizszy priorytet

Czestotliwo$¢ migania

Szybkie miganie (1 sek. wigczone,

1 sek. wylgczone)

NA

Powolne miganie (3 sek. wtgczone,

1 sek. wytgczone)
wylgczony

Wskazanie

Zidentyfikowac

Wada

Brak wskazania

Opis
Zlokalizuj obudowe lub modut

Wykryto stan btedu

Btad logiczny lub niekrytyczny Btad logiczny lub powiadomienie niekrytyczne

System dziata normalnie

Obszar panelu przedniego, modutu kontrolera i modutu rozszerzern wymagajg dalszego omodwienia.

Interpretacja diod LED panelu operatora 2U12 i 2U24

Panel operatora (ops) systemu pamieci masowej zawiera szereg diod LED, ktére odzwierciedlajg stan systemu. Mozesz monitorowa¢ panel ops Diody LED okreslajgce

stan systemu w potgczeniu z zawartoscig interfejsu uzytkownika.

W przypadku awarii systemu oznaczonej w kolumnie stanu gwiazdkg (*) nalezy rozwigzac problem.

M

00® )

Typ diody LED

Wigcz lub czuwaj Zielony

Bigd modutu

Identyfikator
jednostki (UID)

Stan Koloru
NA
Wylaczony
NA*
Bursztyn
Wylaczony
Migajace
Niebieski
Wytgczony
Zielony
wigczony

Rysunek 36. Diody

Status

Zasilanie systemu pamieci masowej jest wigczone
Wylaczenie zasilania systemu pamieci masowej

Btad modutu napedu systemu pamigci masowej, po sparowaniu z diodg LED informujgca o btedzie napedu
Usterka modutu w obszarze tylnego panelu, w potgczeniu z diodg LED sygnalizujgcg usterke modutu
Obudowa magazynowa dziata prawidiowo

zadanie identyfikacji jednostki systemu pamigci masowej (UID) aktywne

Zadanie UID nie jest aktywne

Wartos¢ identyfikacyjna jednostki dla obudowy magazynowej

LED panelu operatora 2U12 i 2U24



Interpretacja diod LED modutu sterujgcego

Istniejg dwa redundantne moduty kontrolera (CM), ktére wykorzystujg serig diod LED do odzwierciedlania stanu tacznosci
hosta. Mozesz monitorowaé diody LED z tylnego panelu, aby okresli¢ stan systemu w potaczeniu z zawartoscig interfejsu
uzytkownika.

Nie mozna mieszac typow kontroleréw przy tgczeniu szeregowym kontroleréw.

W przypadku wystapienia usterki oznaczonej w kolumnie stanu gwiazdkg (*) nalezy rozwigza¢ problem i podjg¢ odpowiednie dziatania naprawcze.

==}
=
Typ diody LED Stan Koloru Status
J Zatgczony CM dziata prawidiowo
Sprzet normalny zielony Blyskowy Czes¢ sekwencji, gdy CM wchodzi do sieci i jest w gotowosci
Wytgczony Zasilanie CM jest wytgczone, CM jest offline lub CM ma stan awarii
Zalgczony* Btad sprzgtowy CM
Btad sprzetowy (zotty)
Wytaczony CM dziata prawidiowo
o Zalgczony Identyfikacja jednostki (UID) aktywna
\dentyfikacja Niebieski
Wytaczony Stan normalny, brak aktywnego zapytania o UID
‘ﬁ OK, aby usuna¢ Bialy na Zalgczony Gotowy do usuniecia, pamie¢ podreczna jest czysta
Wytgezony Nie usuwaj CM, pamie¢ podreczna nadal zawiera niezapisane dane
Zalgczony Pamie¢ podreczna zawiera niezapisane dane, CM dziata prawidiowo
?ezl{bv’j;r:;izg;zi)e (1 sek. wigczone, 1 Pamie¢ podreczna jest aktywna, trwa opréznianie pamieci podrecznej
CACHE Status pamieci podrecznej
CRTY &) Zielony fniaS o . : P - .
CLEAN @ Powolne miganie (wiaczone 3's, wytaczone 1s)  Trwa samood$wieZanie pamigci podrecznej po opréznieniu pamieci podrecznej

Pamigé¢ podreczna jest czysta
Wytgczony

System jest juz dostepny online

Rysunek 37. Diody LED modutu sterownika stosowane we wszystkich wariantach

Dodatkowe diody LED portéw na module CM informujg o tacznosci hosta i aktywnosci sieciowej, w zaleznosci od typu kontrolera.
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Rysunek 38.

Kolor

Zielony

Zielony lub Zotty
Aktywnos¢ facza SAS 4-portowego 12 Gh

Bursztyn

Nic
Aktywnos¢ tgcza kanatu swiattowodowego Zielony
Aktywnos¢ tacza iSCSI SFP Zielony

Zielony
Predkosc¢ tacza iSCSI 10GBase-T Bursztyn

Nic
Aktywnos¢ tacza iSCSI 10GBase-T Zielony
Predko$¢ portu sieciowego Ethernet Bursztyn
Aktywnosé tacza portu sieciowego Ethernet Zielony

Zielony

Zielony lub
pomaranczowy Migajacy

Status portu rozszerzen SAS

Bursztyn

Nic

Interpretacja diod LED modutu rozszerzen SAS 12Gb

Stan Status
Zatgczony Potgczono, tacze jest aktywne
Migajacy Aktywnosé tacza
Zak y F esciowe facze jest aktywne
Wylaczony Brak potaczenia lub tgcze jest nieaktywne
Zalgczony Potaczono, tgcze jest aktywne
Migajacy Aktywnos¢ facza
Wylaczony Brak potgczenia lub tgcze jest nieaktywne
Zalgczony Polaczono, tacze jest aktywne
Migajacy Aktywnosc¢ tacza
Brak potgczenia lub tgcze jest nieaktywne
Wyiaczony
Zalaczony Szybkos$¢ 10GbE
Zalaczony Szybkos$¢ 1GbE
Wyltaczony Brak potgczenia lub tacze jest nieaktywne
Zataczony Potgczono, tacze jest aktywne
Migajacy Aktywnosé facza
Wylaczony Brak potgczenia lub tgcze jest nieaktywne
Zalaezony Wynegocjowana stawka 1000Base-T
Wylaczony 10/100base-T negocjowana stawka
Zatgczony tacze Ethernet jest aktywne
Wyaczony tacze Ethernet nie dziata
Zalgczony Potgczono, tacze jest aktywne
Aktywnosc¢ facza
Zalgczony Potaczono, czesciowe tacze jest aktywne
Wylaczony Brak potgczenia lub tacze jest nieaktywne

Diody LED portéw dla modutéw kontroleréw SAS, Fibre Channel, iISCSI i 10GBase-T iSCSI

Moduty rozszerzen (EM) w obudowach rozszerzen zapewniajg opcjonalng dodatkowa przestrzen dyskowg. Diody LED modutéw

rozszerzeh sg podobne w funkcjonowaniu do diod LED modutu kontrolera (CM), odzwierciedlajacych stan tgcznosci z hostem i

warunki usterek modutéw EM.



Dioda LED Typ Kolor Stan Status

Panel operacyjny przechodzi test 5S

Zalaczony* Uszkodzenie tylnego panelu: CM, wentylator, PSU, w potgczeniu z diodg LED usterki CM
X Blad modutu Bursztyn Bad sprzetowy modutu napedowego, potaczony z diodg LED informujgcg o btedzie modutu napgdowego
Nieznany, nieprawidtowy lub mieszany typ modutu
Migajacy*
Btad konfiguracji danych produktu Vital Product Data (VPD) lub awaria magistrali I’C
Wylaczony Moduty tylnego panelu dziatajg prawidtowo
Zielony Zalgczony Zasilanie EM jest wiaczone
Wigcz lub
J Bursztyn Zalgczony Czes¢ sekwencji gotowosci, gdy EM jest w trybie online
czuwac
Brak Wytaczony Zasilanie EM jest wylaczone
NA Aktywny i EM UID i je lub w celu wy ia ustugi
Identyfikacja Bialy
Wytaczony EM UID nieaktywny
NA Potgczono, tacze jest aktywne
Zielony
Wylaczony Brak potaczenia lub tgcze jest nieaktywne
126Gb/s
NA* Krytyczna awaria kabla SAS
Port SAS
Szybkie miganie (1 sek. wigczone, . ) . ;
1 sek. wylaczone) Aktywny identyfikator uzytkownika SAS
Bursztyn
Powolne miganie* (3 sek. wigczone, Niekrytyczna awaria kabla SAS

1 sek. wytgczone)

Wytgczony Port rozszerzen SAS dziata prawidiowo

& Port Ethernet (nieuzywany)

Rysunek 39. Diody LED modutu rozszerzen SAS 12Gb



8. Zarzadzanie systemami pamieci masowej

Wybierz metode dostepu do modutu kontrolera (CM) w oparciu o wtasne wymagania systemowe lub wymagania

Twoich klientow.

Tabela 5. Metody dostepu do modutu kontrolera

Typ Opis
Lokalny port szeregowy i emulator terminala Lokalny dostep do CM za pomocag wejscia i wyjscia portu szeregowego

Potaczenie szeregowe Zdalny dostep do CM przekierowano wejscie i wyjscie portu szeregowego do sieci

przez sie¢ LAN (SOL)

Przekierowanie konsoli (iKVM) Lokalny dostep do CM za pomocg klawiatury, wideo lub monitora i myszy

Wybierz interfejs, ktéry najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, aby bezposrednio lub zdalnie monitorowac i zarzadza¢ aktywnoscig w obudowach pamigci masowe;j.

Tabela 6 Opcje interfejsu

Metoda Opis
Interfejs wiersza polecen (CLI)* Obstuguje polecenia interaktywne i skryptowe

Konsola zarzadzania magazynem (SMC)* Zapewnia oparty na sieci interfejs graficzny

APl oparte na JSON Zapewnia mozliwosci do przeprowadzania operacji opartych na JSON
API oparte na Redfish/Swordfish Zapewnia mozliwosci do prowadzenia operacji opartych o Redfish/Swordfish
Interfejs programowania aplikacji (API) oparty na XML-u Zapewnia mozliwosci do przeprowadzania operacji opartych na XML

*Metoda dostgpu omoéwiona w ponizszej tresci

Q

®'  WSKAZOWKA! Aby uzyskaé dostep do powigzanej dokumentacji dotyczacej obudéw magazynowych online, skorzystaj z kodu QR na dotgczonej ulotce Pierwsze kroki.

Uzycie interfejsu wiersza polecen

Jedna z najprostszych metod monitorowania i zarzgdzania dziataniami wykonywanymi przez system pamigci masowej jest wykorzystanie

interfejsu wiersza polecen (CLI) osadzonego w kazdym module kontrolera. Istniejg dwie podstawowe metody dostepu:

- Bezposrednie potgczenie z szeregowym portem USB modutu kontrolera za pomoca emulatora terminala zainstalowanego na hoscie zarzgdzajgcym

- Zdalne potgczenie z bezpieczng siecig LAN przy uzyciu protokotu SSH lub HTTPS

acr
0®

12 Gbis = SAS 4-portowy

Opis przedmiotu

1 Port USB produkcyjny: Nie uzywac¢

2 Port szeregowy USB do uzytku z dotgczonym kablem szeregowym

Rysunek 46. Porty USB na przyktadowym module kontrolera SAS 4-portowego



Wszystkie zadania konfiguracji i konfiguraciji okreslone w tej sekcji zaktadajg, ze masz bezposrednie potgczenie migdzy hostem zarzgdzajgcym a kontrolerem
za pomocg dostarczonego lub sprawdzonego, dobrego kabla szeregowego. Potgczenie, ktére nawigzujesz, jest potgczeniem poza pasmem

(out-of-band), poniewaz nie uzywa $ciezki danych do przesytania informacji miedzy kontrolerem a hostem zarzgdzajgcym.
Komputer hosta lub serwer moze by¢ oparty na systemie Linux lub Windows. Niektére systemy operacyjne wymagaja specjalnego trybu dziatania lub

instalacji sterownika urzgdzenia.

Zainstaluj sterownik urzadzenia

Niektore systemy operacyjne, takie jak system operacyjny Windows starszy niz Windows 10/Server 2016, wymagajg pobrania i zainstalowania sterownika
urzadzenia, aby system operacyjny rozpoznat urzgdzenie USB i mogt potgczy¢ sie z modutem kontrolera.

Aby zainstalowa¢ sterownik urzadzenia:

1. Przejdz do https://www.seagate.com/support/systems/general-support/ i znajdz sterownik urzadzenia, ktéry chcesz pobrac.

2. Pobierz plik zip na komputer zarzgdzajgcy.

3. Rozpakuj plik i uruchom Setup.exe.

4.Postepuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami w oknach dialogowych instalacji, wybierajgc monity uruchomienia, akceptujac i instalujgc sterownik urzgdzenia.
5. Po pomysinym zakonczeniu instalacji zamknij okno dialogowe.

6. (Opcjonalnie) Zresetuj komputer zarzgdzajacy, jesli jest to wymagane do dokonczenia instalacji i rozpoznania sterownika urzadzenia.

Skonfiguruj hosta zarzgdzajgcego do komunikacji szeregowej

Po pomys$inym podtgczeniu dostarczonego kabla szeregowego do modutu kontrolera (CM), host zarzgdzajgcy powinien wykryé nowe urzadzenie USB.
Nastepnym krokiem jest nawigzanie komunikacji miedzy hostem zarzadzajgcym a CM.
Po pomys$inym zainstalowaniu i uruchomieniu obstugiwanego emulatora terminala kontroler prezentuje pojedynczy port szeregowy, ktéry

wykorzystuje odpowiedni identyfikator dostawcy USB (ID) i kody szesnastkowe identyfikatora produktu.

Tabela 7 Obstugiwane aplikacje emulatora terminala

System operacyjny Obstugiwana aplikacja
Microsoft Windows (wszystkie wersje) HyperTerminal, TeraTerm, PuTTY
Linux (wszystkie wersje) Minikom

Tabela 8 Kody szesnastkowe portu szeregowego emulatora terminala

Kod
szesnastkowy

Typ kodu identyfikacyjnego dostawcy USB
Kod identyfikacyjny dostawcy USB 0x210C

Kod identyfikacyjny produktu USB OxA4AT7

Konfigurowanie systemu Linux do komunikacji szeregowej

Jesdli nie posiadasz emulatora terminala, np. Minicom, musisz go zdoby¢ przed ukoriczeniem tego zadania.

@ WAZNE! Chociaz system Linux moze nie wymaga¢ instalacji sterownika urzadzenia, moze wymagaé parametréw USB, podawanych przy tadowaniu

sterownika urzgdzenia, aby umozliwi¢ rozpoznawanie kontrolera.

modprobe usbserial vendor=0x210c product=0xa4a7 use_acm=1

Mozesz réwniez zdecydowac sie na umieszczenie tych samych informacji w pliku /etc/modules.conf.



http://www.seagate.com/support/systems/general-support/

Aby skonfigurowa¢ system Linux do komunikacji szeregowej:

1. Sprawdz, czy system operacyjny rozpoznaje urzadzenie USB (ACM), wprowadzajac polecenie:

cat /proc/devices |grep -i "ttyACM"
Jesli system operacyjny wykryje sterownik urzadzenia, odpowiada numerem urzadzenia, po ktérym nastepuje ttyACM, na przyktad:
116 ttyACM
2. Aby zapyta¢ system o magistrale USB i podtgczone do niej urzgdzenia, nalezy uzy¢ polecenia ,list” dla USB:
Isusb

Jezeli system operacyjny wykryje sterownik urzadzenia USB, odpowiada pojedynczym portem szeregowym, uzywajac kodéw szesnastkowych

parametrow USB, na przykiad:

ID 210c:a4a7
Potwierdza to, ze odpowiednie urzgdzenie USB (ACM) jest widoczne dla komputera zarzadzajgcego.
3. Uruchom Minicom, aby go skonfigurowacé.
minicom -s

4. Z menu wybierz opcje ,Serial Port Setup”.

5. Wpisz litere odpowiadajgcg ustawieniu (A-G), a nastepnie wybierz ustawienie parametru, ktére chcesz zmienic.

Tabela 9. Przyktadowe ustawienia parametréw portu szeregowego Linux Minicom

Ustawienie Opis Ustawienia parametrow
A Urzadzenie szeregowe /dev/ttyACMO
B Lokalizacja pliku blokady Ivar/blokada

C Program wywotawczy (callin)

D Program wywotawczy
(callout)
E Bps/Par/Bits 11520 8N1
F Hardware Flow Control No
G Software Flow Control No
6. Nacisnij klawisz ESC, aby przej$¢ z parametréw do menu konfiguracii.
7. Wybierz opcje ,Save setup as dfl”, aby zapisa¢ ustawienia parametréw do wartosci domysinych.

8. Wybierz ,Exit from Minicom”

Konfigurowanie systemu Windows do komunikacji szeregowej

Za pomocg emulatora terminala uruchom okno sterownika urzgdzenia i nawigz bezposrednig komunikacje z kazdym modutem kontrolera, po spetnieniu nastgpujgacych

wymagan wstepnych:
- Zainstalowany i przetestowany emulator terminala.

- Zainstalowany i przetestowany sterownik urzgdzenia USB systemu Windows do podtgczenia do portu USB modutu kontrolera za pomocg natywnego interfejsu USB

sterownik szeregowy dla systemu Windows 10/Windows Server 2016 i nowszych albo pobierajac i instalujgc sterownik urzgdzenia Seagate.



Aby skonfigurowac system Windows do komunikacji szeregowej:

1. Uruchom i skonfiguruj emulator terminala, uzywajgc podanych ustawien.

Tabela 10 Ustawienia potgczenia portu emulatora terminala

Parametr Warto$é Parametr Warto$é
Ziacze com3' Parity Nic
(parzystosc)
Szybkosé 115200 1
transmisji Bity stopu
8 Kontrola Nic
Bity danych przeptywu

' Twoja konfiguracja okresla port COM uzywany do potgczenia USB. Sprawdz, czy masz poprawny port COM.

2. W emulatorze terminala kliknij prawym przyciskiem myszy na podtgczonym i zidentyfikowanym porcie COM i wybierz opcje Wigcz.

UWAGA! Musisz zmieni¢ wybor Flow Control na NONE podczas korzystania z systemu Windows 10/Windows Server

2016 z PuTTy. Nastepnie mozna otworzy¢ port COM.

3. W przypadku, gdy potgczenie przestaje odpowiada¢, wykonaj nastepujgce czynnosci naprawcze:
a. Sprawdz, czy konfiguracja emulatora terminala jest prawidtowa i czy wybrate$ wtasciwy port COM.
b. Zamknij program emulatora terminala.
c. W oknie Menedzera urzgdzen systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy na problematycznym porcie COM i wybierz opcje Wytacz.
d. Potwierdz, ze port COM jest wytgczony.
e. Kliknij prawym przyciskiem myszy na port COM, ktéry wtasnie wytgczytes$ i wybierz Wigcz, aby go ponownie wtgczyc.

f. Uruchom ponownie program emulatora terminala i potgcz si¢ z portem COM, a nastepnie ponownie sprawdz ustawienia portu.

Potgcz sie z modutem kontrolera w celu konfiguraciji

Podczas pierwszej instalacji systemu pamigci masowej nalezy wykonac¢ kilka poczgtkowych zadan, aby nawigza¢ potgczenie z systemem i go skonfigurowag,
takich jak: utworzenie uzytkownika, zalogowanie sig i ustawienie prawidtowego adresu IP dla kazdego portu szeregowego COM mod utu kontrolera (CM).

Istniejg trzy mozliwosci skonfigurowania sieci. Kazda z nich stanowi realne podejscie do tego samego celu: potgczenia z CM.
- Aby uzyska¢ dostep do konsoli zarzgdzania pamiecig masowg (SMC), nalezy potgczy¢ si¢ bezposrednio z portem szeregowym COM.

- Uzyj sieci podtgczonej zdalnie, aby uzyska¢ dostep do SMC i potgczy¢ sie z CM za pomocg zidentyfikowanego domysinie ustawionego fabrycznego adresu
IP.

- Uzyj protokotu Secure Shell (SSH) w celu uzyskania dostepu do kontrolera SMC pod domys$lnymi adresami IP zidentyfikowanymi przez producenta.
>ssh 10.0.0.2

Jesli domysiny adres IP CM nie jest zgodny z Twojg siecig, musisz recznie ustawi¢ prawidtowy adres IP dla kazdej sieci portu, gdy tylko masz dobre
potaczenie portu szeregowego z hostem zarzgdzajgcym.

Tabela 11 Domysine adresy IP portéw sieciowych

Wersja IP Adresy kontrolera OA Adresy kontrolera OB
Adres IP: 10.0.0.2 Adres IP: 10.0.0.3

IPv4 Maska podsieci 255.255.255.0 Maska podsieci 255.255.255.0
IP: IP:

Adres IP bramy: 10.0.0.1 Adres IP bramy: 10.0.0.1



Tabela 11 Domysine adresy IP portéw sieciowych (ciag dalszy)

Wersja IP Adresy kontrolera 0OA Adresy kontrolera 0B
Autoconfig: Enabled Autoconfig: Enabled
Gateway:
IPV6 Gateway: : B
Link-Local Address: fe80::2c0:ffff:fe44:952f Link-Local Address: fe80::2c0:ffff:fe44:7010
Autoconfig IP: 6::2c0:ffff.fe44:952f Autoconfig IP: 6::2c0:ffff:fe44:7017

Aby potaczy¢ sie z modutem kontrolera w celu konfiguraciji:

1. Podtacz kabel szeregowy od hosta zarzgdzajgcego do portu CLI jednego z modutéw CM.
2. Uruchom oprogramowanie emulatora terminala i wigcz port CLI w celu umozliwienia dalszej komunikaciji.

3. Nacisnij Enter , aby uzyska¢ dostep do monitu CLI.

4.Po wyswietleniu monitu zaloguj sie za pomocg konfiguracji, nacisnij Enter, a nastepnie ponownie naci$nij Enter po wyswietleniu monitu o podanie hasta, na
przyktad:

System Version: S1I00R009

OS Version: SPM100R009-01

MC Version: SXM100R009-01

Serial Number: 00COFF535A86
SEAGATEOOCOFF527EBS8B login: setup
Password:

5. Aby uzyskac¢ dostep do SMC po raz pierwszy, wpisz Y w wierszu polecen, aby kontynuowac.

6. Aby zalogowac sie po wyswietleniu monitu, wybierz jedng z nastgpujacych czynnosci:

a. W przypadku pierwszego dostepu utwérz uzytkownika, takiego jak manage, i postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby utworzy¢ konto
uzytkownika. Jesli to zrobisz, sesja wygasnie i bedziesz mogt zalogowac sie jako nowo utworzony uzytkownik.

b. Przy kazdym kolejnym logowaniu nalezy sig logowa¢ przy uzyciu prawidtowych danych logowania uzytkownika systemu.

7. W wierszu polecen wpisz nastepujgce polecenie, aby ustawi¢ adres IP dla kazdego modutu kontrolera lub obu modutéw kontrolera:

set network-parameters ip <address> netmask <netmask> gateway <gateway> controller a|b

Gdzie:
<address> to adres IP kontrolera
<netmask>to maska podsieci

<gateway> to adres IP routera podsieci

alb okresla kontroler, ktérego parametry sieciowe ustawiasz

Przyktad dla statycznego protokotu IPV4:

# set network-parameters ip 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 controller a
# set network-parameters ip 192.168.0.11 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1 controller b

Przyktad DHCP:

# set network-parameters dhcp controller a

# set network-parameters dhcp controller b

UWAGA! Aby uzyska¢ informacje na temat protokotu IPv6 oraz polecen stuzgcych do dodawania adreséw IPv6 i ich ustawiania,

zapoznaj si¢ z Podrecznikiem referencyjnym CLI. Termin ipv6t jest zawarty w kazdej odpowiedniej nazwie polecenia.




8. Wybierz jedna z nastepujgcych czynnosci, aby zweryfikowaé nowy adres IP:
a. W przypadku protokotu IPv4 nalezy uzy¢ polecenia show network-parameters.
b. W przypadku protokotu IPv6 nalezy uzy¢ polecenia show ipv6-network-parameters.

Wynik dla kazdego kontrolera obejmuje adres IP, maske podsieci i adres bramy.

9. W oknie polecen komputera hosta najpierw wyslij polecenie ping do kontrolera OA, a nastepnie do kontrolera OB, aby sprawdzi¢ tgczno$é¢.

ping <adres IP kontrolera>

10. Po zakonczeniu korzystania z CLI wyjdz z emulatora terminala.

11. Zachowaj nowe adresy IP, aby uzyskac¢ dostep do kontroleréw i zarzgdza¢ nimi za pomocg SMC lub CLI.
Jesli nie mozesz uzyskac¢ dostepu do systemu po zmianie adresu IP i odczekaniu do dwoéch lub trzech minut, sie¢ moze wymaga¢ ponownego
uruchomienia kazdego dotknietego kontrolera zarzadzania (MC) podtgczonego do portu szeregowego. Po ponownym uruchomieniu kontrolera MC

tymczasowo tracisz komunikacje z kontrolerem MC, dopdki nie powréci on pomysinie do stanu gotowosci.

12. (Opcjonalnie) Aby ponownie uruchomi¢ kontroler zarzadzania na obu kontrolerach, wpisz nastepujace polecenie:

restart mc both
W przypadku utraty tgcznosci z interfejsem CLI podczas korzystania z potgczenia kablowego poza pasmem, czgsto mozna przywrocic¢ tgcznosé
poprzez odigczenie i ponowne podtgczenie kabla szeregowego.

Po poczatkowym ustawieniu adresu IP kontrolera i nawigzaniu potgczenia mozna go pézniej zmieni¢ za pomocg SMC.

@ WAZNE! Zmiana ustawien IP moze spowodowaé utrate dostepu hostéw zarzgdzajgcych do systemu pamieci masowe;.

Uzycie konsoli zarzgdzania magazynem

Seagate zapewnia przyjazny dla uzytkownika interfejs, ktéry zapewnia srodki do konfigurowania, monitorowania i zarzadzania sy stemem pamieci
masowej: Storage Management Console (SMC). Uzyskaj do niego dostep za posrednictwem obstugiwanej przegladarki, a nastepnie uzyj go do

ukonczenia poczgtkowej konfiguracji hosta zarzgdzania, a nastepnie monitoruj i zarzgdzaj obudowg pamieci masowe;.

Tabela 12. Obstugiwane przegladarki

Przegladarka Wersja
. 11
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox 68 i nowsze
70 i nowsze

Google Chrome

Apple Safari (Mac) 11inowsze
Aby uzyskac najlepsze rezultaty, nalezy ¢ sie do ponizszych h:

- Witagcz okna pop-up w przeglgdarce i ustaw jg tak, aby zezwalata na pliki cookie dla adreséw IP powigzanych systeméw przechowywania danych.

- W przypadku przegladarki Internet Explorer ustaw opcje zabezpieczen lokalnego intranetu na $redni lub srednio-niski poziom, a nastepnie

dodaj kazdg adres IP kontrolera sieciowego jako zaufang witryne.



UWAGA! DomysInie system jest tadowany certyfikatami podpisanymi przez siebie. Nalezy wygenerowac¢ nowe certyfikaty podpisane przez siebie na kazdym
kontrolerze, uzywajgc w CLI polecenia create certificate. Nalezy spodziewac sie ostrzezen przegladarki dotyczacych kwestii bezpieczenstwa lub prywatnosci
zwigzanych z certyfikatami podpisanymi przez siebie lub niezaufanymi lub nieprawidtowymi urzedami certyfikacji. Omin takie ostrzezenia, jesli masz pewnos¢
bezpiecznego potgczenia. W zaleznosci od przegladarki i jej ustawienn mozna utworzy¢ wyjatek bezpieczenstwa, aby zablokowaé przyszte ostrzezenia, pomimo

ciggtego wskazywania niebezpiecznego potgczenia na pasku adresu przegladarki.

Uzyskaj dostep do internetowego interfejsu zarzgdzania

Po pomysinym zakonczeniu poczatkowej instalacji systemu pamieci masowej i poczgtkowej konfiguracji hosta zarzgdzajgcego mozesz uzyskac¢ dostep
do internetowego interfejsu zarzgdzania modutu kontrolera, Storage Management Console (SMC). Jest to przyjazny dla uzytkownika interfejs, ktory

zapewnia srodki do konfigurowania, monitorowania i zarzgdzania systemem pamieci masowe;j.

Aby uzyskac¢ dostep do internetowego interfejsu zarzgdzania:

1. Uruchom przeglgdarke internetowag na komputerze podtgczonym do modutu kontrolera.

2. Wprowadz adres IP portu sieciowego modutu kontrolera, albo domysiny adres 10.0.0.2/3, albo adres, ktéry wtasnie skonfigurowates, a nastepnie nacisnij Enter.

3. Aby zalogowac sie do SMC, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. W polu adresu przegladarki internetowej wpisz https://<adres IP portu sieciowego kontrolera>, np. 10.1.4.33

bez zadnych poczgtkowych zer, a nastgpnie nacisnij Enter. Jesli monit logowania nie zostanie wyswietlony, potwierdz, ze wprowadzite$ prawidtowy adres IP.
b. W wierszu polecen wprowadz nazwe uzytkownika i hasto, ktére wtasnie utworzyte$. Zapoznaj sie z sekcjg ,Potgcz sie z modutem kontrolera w celu
konfiguracji” na stronie 66.
c.Wybierz opcje LoglIn. Jesli uwierzytelnianie uzytkownika sie nie powiedzie, pojawi sie komunikat informujgcy o tym, czy system jest niedostgpny lub nie mozna
Uwierzytelni¢ uzytkownika.
4. Zapoznaj sie z SMC, korzystajgc z tematéw pomocy online lub z Podrecznika zarzadzania pamigcig masowa.

5. Aby zakonczy¢ sesje, zamiast po prostu zamykac przegladarke, wybierz opcje LogOut z baneru.

Ukoncz proces przedwdrozeniowy i wdrozeniowy

Podczas pierwszego potgczenia kreator w Storage Management Console (SMC) przeprowadzi Cig przez pierwszg konfiguracje systemu: proces preboard i

onboard. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ konfiguracje.
Aby ukoriczy¢ proces przygotowawczy i wdrozeniowy:
1. Aby pomysinie ukoriczy¢ proces przygotowawczy, wykonaj nastgpujgce czynnosci:
a. Wyraz zgode na warunki umowy licencyjnej uzytkownika koncowego (EULA) zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami.
b. Utwérz nazwe uzytkownika i hasto do swojego profilu, aby méc uzyska¢ do niego dostep w przysztosci.
c.W razie potrzeby zaktualizuj oprogramowanie uktadowe kontrolera.
2. Aby pomysinie ukonczy¢ proces wdrazania, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Skonfiguruj ustawienia systemu: ustawienia sieciowe, date i godzine, definicje uzytkownikéw i powiadomienia systemowe.
b. Uzupetnij konfiguracje systemu pamigci masowej, wybierajgc kluczowe cechy, ktére dotyczg systemu pamigci masowej, aby mie¢
pewnose, ze Twoj system pamieci masowej osigga optymalng pojemnos$¢ i wydajnosé.
c. Przygotuj system pamieci masowej, tworzgc hosty i grupy hostéw, a nastepnie tworzgc woluminy i podtgczajac je do hostow.
3.Kontynuuj korzystanie z kontrolera SMC w celu monitorowania i zarzgdzania obudowg pamigci masowej, postgpujac zgodnie z instrukcjami podanymi w

odpowiedniej instrukcji dotyczgcej pamigci masowej lub skorzystaj z pomocy online.



,Q: WSKAZOWKA! Aby uzyskaé dostep do powigzanej dokumentaciji dotyczacej obudéw magazynowych online, skorzystaj z kodu QR na dotaczonej ulotce Pierwsze kroki.

Replikacja woluminu pamieci masowej

Replikacja woluminu pamieci masowej to licencjonowana funkcja uzywana do odzyskiwania po awarii. Wymaga potgczenia Fibre Channel (FC) lub iSCSI SFP.
Zazwyczaj obejmuje ona dwie obudowy kontrolera w réznych lokalizacjach, w ktérych wolumin w systemie podstawowym uzywa tej funkcji do asynchronicznej replikacji
wewnetrznej migawki woluminu podstawowego na wolumin w systemie pomocniczym. Replikacja danych na poziomie bloku obejmuje petng migawke lub kopiuje zmiany

daty od ostatniej replikacji z systemu podstawowego do pomocniczego.

Jesli jeden z modutéw kontrolera w obudowie sterujgcej ulegnie awarii, system pamieci masowej przetgczy sie na tryb awaryjny i bedzie dziatat na pojedynczym module

kontrolera do czasu rozwigzania problemu i przywrécenia redundancji.

Istnieje kilka ograniczen dotyczacych korzystania z replikacji woluminéw pamigci masowej:

- Aby méc korzystac¢ z funkcji replikacji, musisz uzyskacé licencje na oba systemy.
- Moduty kontroleréw systemowych muszg by¢ kompatybilne ze wszystkimi systemami uzywanymi do replikacji.
- Porty hosta uzywane do replikacji muszg uzywac tego samego protokotu, co podtgczone kontrolery: FC lub iSCSI.
- Nie mozna bezposrednio podigczy¢ obu systeméw. Kontrolery systemowe wymagajg potaczenia przez przetaczniki do tej samej struktury lub
sieci, niezaleznie od tego, czy system pomocniczy znajduje si¢ zdalnie, czy w tej samej lokalizacji co system gtéwny.
- Dwa powigzane woluminy standardowe tworzg zestaw replikacji, z ktérego mozna uzyska¢ dostep tylko do woluminu podstawowego lub zrédtowego.

Potaczenie odbywa sie za posrednictwem woluminu podstawowego lub zrédtowego, ale jesli system podstawowy zostanie wytgczony, mozna uzyskac¢ dostep do
zreplikowanego

dane z podtgczonego systemu wtdérnego.

- Musisz zapewni¢ wystarczajgca liczbe portow do wykonania replikacji. System gtéwny musi zréwnowazy¢ obcigzenie
przez te porty, gdy zapotrzebowanie na dane wejsciowe i wyjéciowe wzrasta i spada. Jesli niektére z replikowanych woluminéw tgcza sie z kontrolerem OA, a inne z
kontrolerem 0B, potrzebujesz co najmniej jednego portu na kazdym kontrolerze dedykowanego wytacznie do replikacji. Jesli masz duze obcigzenie ruchem replikacji,
potrzebujesz wigce;j.

- W przypadku wystgpien replikacji zdalnej nalezy potwierdzi¢, ze wszystkie porty wyznaczone i przypisane do replikacji mogg dziata¢ prawidtowo.
komunikuj sie z systemem pomocniczym za pomocg polecenia CLI: query peer-connection.

- System pamigci masowej nie zapewnia konkretnego przydzielenia portéw do replikacji. Mozna jednak wykona¢
podobng funkcje mozna realizowaé, stosujac albo wirtualne sieci LAN (VLAN) iSCSI, albo strefy FC, albo stosujgc fizycznie oddzielong

infrastrukture.
- Ze wzgledéw bezpieczenstwa systemu nie nalezy udostepnia¢ portéw sieciowych w obudowach kontroleréw zewnetrznym potgczeniom sieciowym.

Okablowanie do replikacji wymaga planowania i przemyslenia. Przyktady zawarte w tej sekcji nie sg wyczerpujgce, ale powinny stuzyc¢ jako optymalne, koncepcyjne

wytyczne dla Twojej niestandardowej konfiguracji systemu.

Konfiguracje replikacji wspétlokalizowanej

Replikacja woluminu moze odbywac sie w tej samej sieci fizycznej lub w réznych sieciach fizycznych. W sytuacjach, w ktérych musisz uzy¢ pojedynczej sieci
fizycznej, mozesz logicznie oddzieli¢ sieci, konfigurujac strefy kanatu $wiattowodowego (FC) lub wirtualne sieci LAN iSCSI (VLAN), aby odizolowa¢ ruch
wejsciowy i wyjsciowy (1/0) od ruchu replikacji. W takim przypadku, podczas gdy takie konfiguracje fizycznie zamieszkujg pojedynczg sie¢, logicznie

funkcjonujg jako wiele serweréw i sieci.

Wspétlokalizowana replikacja z wieloma przetgcznikami i serwerami

Najlepiej jest uzy¢ trzech oddzielnych przetgcznikéw, aby unikng¢ pojedynczego punktu awarii i umozliwic¢ fizyczng izolacje ruchu 1/0 od ruchu replikacji. Dwa
przetagczniki sg dedykowane do ruchu I/O i dziatajg jako most taczgcy obudowy kontroleréw z wieloma serwerami hosta. Trzeci przetacznik to przetgcznik

replikacji i dziata jako most tagczgcy obudowy kontroleréw ze soba.



Przyktadowe okablowanie dla pierwszej obudowy sterownika:

- Dwa kable SFP I/O tacza kontroler OA, a dwa kolejne tgczg kontroler 0B z lewym przetgcznikiem 1/O.
- Dwa kable replikacji SFP fgcza kontroler OA, a dwa kolejne tgczg kontroler OB z centralnym przetgcznikiem replikaciji.
Przyktadowe okablowanie dla drugiej obudowy sterownika:

- Dwa kable SFP I/O tacza kontroler OA, a dwa kolejne tacza kontroler 0B z prawym przetgcznikiem 1/O.

- Dwa kable replikacji SFP tgczg kontroler OA, a dwa kolejne tgczg kontroler OB z centralnym przetgcznikiem replikacii.

Aby to jak najlepiej zobrazowaé, przedstawiono uproszczong wersje kontrolera czteroportowego, gdzie zielone kable oznaczaja ruch

replikacji, a niebieskie kable oznaczajg ruch wejscia/wyjscia.
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Rysunek 47 Przyktad trzech przetgcznikéw dla obudéw kontroleréw wspétlokowanych, wiele serweréw hosta
Wspotlokalizowana replikacja z jednym przetgcznikiem i serwerem

W przypadku korzystania z pojedynczego przetgcznika podtgczonego do pojedynczego serwera hosta, ktéry logicznie funkcjonuje jako wiele serweréw,

przyktadem optymalnego okablowania jest przydzielenie pary kabli podtgczonych do kazdego kontrolera do ruchu wejscia/wyjscia i drugiej pary kabli

podtaczonych do kazdego kontrolera do ruchu replikagiji.

Przyktadowe okablowanie dla pierwszej obudowy sterownika:

- Dwa kable SFP 1/O tgczg kontroler OA, a dwa kolejne taczg kontroler OB z przetgcznikiem.

- Dwa kable replikacji SFP taczg kontroler OA, a dwa kolejne tgczg kontroler OB z przetgcznikiem.
Przyktadowe okablowanie dla drugiej obudowy sterownika:

- Dwa kable SFP I/0 taczg kontroler OA, a dwa kolejne tgczg kontroler OB z przetgcznikiem.

- Dwa kable replikacji SFP tgczg kontroler OA, a dwa kolejne tgczg kontroler OB z przetgcznikiem.

Aby to jak najlepiej zobrazowaé, przedstawiono uproszczong wersje kontrolera czteroportowego, gdzie zielone kable oznaczajg ruch replikacji, a

niebieskie kable oznaczajg ruch wejscia/wyjscia.
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Rysunek 48. Przyktad pojedynczego przetgcznika dla obudéw kontroleréw wspoétiokalizowanych, pojedynczy serwer hosta

Konfiguracje replikacji zdalnej

Replikacja woluminu moze odbywac sie w tej samej sieci fizycznej lub w réznych sieciach fizycznych.

W sytuacjach, w ktérych musisz replikowaé woluminy w dwéch fizycznie odlegtych lokalizacjach, musisz nadal izolowa¢ ruch wejsciowy i wyjsciowy (1/0O)
od ruchu replikacji. W takim przypadku serwery hosta znajdujg si¢ w oddzielnych sieciach, kazdy w oddzielnej lokalizacji, i uzywajg wspoétdzielonej sieci
rozlegtej (WAN).

Sie¢ Ethernet WAN moze znajdowac sie w jednej z lokalizacji lub taczy¢ sie z chmura.

Najlepiej jest uzy¢ dwoch przetgcznikéw, po jednym w kazdej zdalnej lokalizaciji, i sieci Ethernet WAN, aby unikng¢ pojedynczego punktu awarii i
umozliwi¢ fizyczng izolacje ruchu I/O od ruchu replikacji. Oba przetgczniki sg dedykowane do ruchu I/0. Kazdy z nich dziata jako most tgczgcy
obudowy kontrolera witryny z serwerem hosta witryny. Sie¢ Ethernet WAN dziata jako most tgczacy obudowy kontrolera ze soba.

Przykiadowe okablowanie dla obudowy kontrolera i przetgcznika Site 1:

- Dwa kable SFP I/O tgcza kontroler OA w lokalizacji 1, a dwa kolejne tgczg kontroler OB z przetgcznikiem w lokalizacji 1.

- Dwa kable replikacji SFP tgczg kontroler OA, a dwa kolejne tgczg kontroler OB z siecig Ethernet WAN.
Przyktadowe okablowanie dla obudowy kontrolera i przetgcznika Site 2:

- Dwa kable SFP 1/O taczg kontroler OA lokalizacji 2, a dwa kolejne taczg kontroler OB z przetgcznikiem lokalizacji 2.

- Dwa kable replikacji SFP taczg kontroler OA, a dwa kolejne tgcza kontroler OB z siecig Ethernet WAN.

Aby to jak najlepiej zobrazowa¢, przedstawiono uproszczong wersje kontrolera czteroportowego, gdzie zielone kable oznaczajg ruch

replikacji, a niebieskie kable oznaczajg ruch wejscia/wyjscia.
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Rysunek 49 Przyktad dwoch zdalnych lokalizacji, kazda z obudowa kontrolera, przetgcznikiem i wlasnym serwerem hosta

Skonfiguruj replikacje woluminu pamieci

Po spetnieniu wszystkich wymagan wstepnych dotyczacych replikacji woluminu pamigci masowej i prawidtowym podtgczeniu kabli do odpowiedniego systemu
podstawowego i

@ WAZNE! Przed rozpoczeciem zapoznaj sie z catg trescig dotyczaca replikacji w Podreczniku zarzadzania pamiecig masowa.

Aby skonfigurowac replikacje woluminu pamigci masowej za pomoca interfejsu CLI:

1. Znajdz adres portu w systemie pomocniczym.
show ports

2. Sprawdz, czy system gtéwny moze komunikowac sie z systemem pomocniczym.
query peer-connection

3. Utworz potgczenie rownorzedne.

create peer-connection

4. Utworz wirtualny zestaw replikacii.

create replication-set

5. Zreplikuj wolumin.

replicate

Mozesz rowniez wykonac te same kroki w konsoli SMC , wybierajgc odpowiednie dziatania w opisanej kolejnosci.



9. Problemy z instalacjg i konfiguracjg sprzetu

Interfejs zarzadzania obudowg pamieci masowej umozliwia dostarczanie, monitorowanie i zarzadzanie obudowg pamieci masowej. Uzywa procesora systemu pamieci
masowej (SEP) i powigzanej logiki monitorowania i sterowania, takiej jak ustuga SCSI Enclosure Services (SES) lub Redfish, do oceny i diagnozowania zasilania, modutéw
napedowych i systeméw chtodzenia. Czujniki temperatury w catej obudowie i jej komponentach monitorujg stan termiczny systemu pamieci masowej. Jesli krytyczna

warto$¢ czujnika przekroczy limit progowy, otrzymasz powiadomienie systemowe, ktére wymaga Twojej uwagi.

Jesli podczas instalacji lub poczatkowej konfiguracji napotkasz jakiekolwiek problemy, skorzystaj z tematow w tej sekcji, ktére pomogg Ci zidentyfikowa¢ btedy

i je rozwigzac.

@ WAZNE Nie uzywaj tej sekcji dla skonfigurowanych systeméw, ktére juz wchodza w interakcje z danymi produkcyjnymi. W przypadku rodzaju

Jesli potrzebujesz pomocy w takich przypadkach, skontaktuj si¢ z firmg Seagate, aby uzyska¢ wsparcie techniczne.

Rozwigz poczgtkowe problemy zwigzane z uruchomieniem

Musisz pomysinie wykona¢ zadania instalacyjne w okreslonej kolejnosci. Musisz uzy¢ przewoddw zasilajgcych dostarczonych z systemem i zainstalowac¢ kable interfejsu,
ktore spetniajg wymagania systemowe.

Aby rozwiazaé poczatkowe problemy zwigzane z uruchomieniem:

1. Aby wyeliminowa¢ problemy z POST, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. W przypadku konfiguracji z dwoma kontrolerami nalezy odczeka¢ co najmniej 10 minut, az kazdy kontroler zakonczy synchronizacje z

drugiego kontrolera i osiggnigcie stanu gotowosci.
b. W przypadku konfiguracji z pojedynczym kontrolerem nalezy odczeka¢ co najmniej 2 minuty, az system pamieci masowej osiggnie stan gotowosci.
2. Aby wyeliminowa¢ problemy z przewodem zasilajgcym podczas instalacji, wykonaj nastepujgce czynnosci:
a. Popro$ o wymiane uszkodzonego lub brakujgcego przewodu zasilajgcego.
b. Popro$ o wymiang przewodéw, ktérych wtyczki nie pasujg do Twoich gniazdek lub wymagan dotyczacych napigcia
c. Popro$ o wymiang przewodu zasilajgcego, jesli jest on zbyt krétki, aby dosiegnaé¢ jednostki dystrybucji zasilania.

3. Uzyj diod LED w catej obudowie pamigci masowej, aby okresli¢, czy wystepuje krytyczna usterka. Zobacz ,2U12 i 2U24

.Diody LED sygnalizujgce uszkodzenie obudowy” na nastepnej stronie lub ,Diody LED sygnalizujgce uszkodzenie obudowy 5U84” na stronie 79.
4. Jesli system hosta nie rozpoznaje systemu pamigci masowej, wykonaj nastgpujgce czynnosci, aby zweryfikowaé instalacje:

a. Sprawdz, czy kable interfejsu podigczone od systemu pamigci masowej do kazdego adaptera magistrali hosta nie sg uszkodzone, luzne,

lub nieprawidtowo podtgczone.
b. Sprawdz, czy na obu modutach kontrolera sg widoczne wskazniki potgczenia hosta.
c. Sprawdz widoczno$¢ docelowego dysku lub grupy dyskéw po stronie hosta.
d. Sprawdz, czy poprawnie zainstalowate$ sterownik oprogramowania systemu operacyjnego.
5. Jesli system pamigci masowej nie zostanie zainicjowana, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Sprawdz, czy kazdy przewdd zasilajacy jest prawidtowo i bezpiecznie podtgczony na obu koncach.
b. Potwierdz ponownie, ze zrédto zasilania uzywane do zasilania systemu pamigci masowej jest sprawne i spetnia kryteria instalacji.
c. Wytacz i wigcz obudowe pamieci masowe;j.

d. Sprawdz dziennik systemowy modutu kontrolera pod kgtem btedow.



6. Jesli system pamieci masowej nie podaje oczekiwanej pojemnosci, wykonaj nastepujgce czynnosci:
a. Sprawdz, czy moduty napedowe zostaty prawidtowo zainstalowane i czy wszystkie sg przymocowane do ztgczy ptyty bazowej.

b. Sprawdz, czy wszystkie zainstalowane no$niki modutéw napedowych wyswietlajg zielone diody LED, a nie diody LED btedéw. Zapoznaj sie z sekcjg ,\WWymiana
modutu napedu w obudowie 2U w jego nosniku” na stronie 95 lub ,Wymiana modutu napedu w obudowie 5U w jego no$niku” na stronie 104, postepujac

zgodnie z procedurami wymiany dla kazdego z diodami LED btedéw.

Interpretacja diod LED sygnalizujgcych awarie systemu pamieci masowej i obudowy rozszerzenh

W obudowach pamieci masowej i rozszerzen state bursztynowe diody LED wskazujg stan awarii, ale migajgce oznaczajg stan niekrytyczny. Niektore FRU majg wiecej niz

jeden stan awarii. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.

Diody LED sygnalizujgce awarie obudowy 2U12 i 2U24

Wizualnie sprawdz obszar przedniego panelu pod katem diod LED usterek, a nastgpnie zlokalizuj diody LED usterek podzespotéw na podstawie zidentyfikowanej
ogolnej lokalizacji, zidentyfikowanej na panelu operatora lub modutach napedowych. Jesli problem sprzetowy uniemozliwia dostep do SMC lub CLI, jest to jedyna

dostepna opcja. Gwiazdka (*) oznacza stan usterki.

Diody LED sygnalizujace awarig panelu operatora

Panel operatora (operatora) uzywa zielonych i bursztynowych diod LED do identyfikacji roznych stanéw. Uzyj bursztynowych stanéw btedéw zidentyfikowanych na panelu

operacyjnym, aby skierowac¢ si¢ do diod LED btgdéw w podejrzanych modutach. Gwiazdka (*) oznacza stan btedu.

LED Typ Kolor Status

Wh * Usterka modutu tylnego panelu obudowy pamieci masowej lub problem z temperaturg
Btad modutu  Bursztynowy

Wytgczony Moduly tylnego panelu obudowy pamieci masowej dziatajg prawidiowo

Rysunek 50. Diody LED sygnalizujgce awarie panelu operatora 2U12 i 2U24

Dioda LED sygnalizujgca awarie nosnika napedu

Modut napedowy w swoim nosniku (DDIC) uzywa bursztynowej diody LED do identyfikacji roznych stanéw i warunkéw awarii. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.



Stan Koloru

Bursztyn

Status

Modut napedowy ma usterke sprzetowa, nalezy go wymienic tak szybko, jak to mozliwe

NA*

W obwodzie sterowania mocg wystapita usterka sprzgtowa

Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek.
wylaczone)

Powolne miganie*(3 sek. wiaczone, 1 sek. Nieudana tablica

wylaczone)
Naped dziata normalnie
Wytaczony

Brak zasilania pragdem zmiennym

Ustawiono bit identyfikacji jednostki (UID)

Rysunek 51 Diody LED sygnalizujgce awarie 2U12 i 2U24 na ramce no$nika

Diody LED sygnalizujgce awarie modutu sterujgcego

Modut kontrolera (CM) ma kilka portéw, niektére z niezaleznymi diodami LED stanu. llustracja ponizej przedstawia wersje CM z czterema portami SAS.

Wymienione ponizej bursztynowe diody LED sg jedynymi, ktére podajg stan btedu. Gwiazdka (*)

oznacza stan btedu.

LED Typ Kolor
Zat*
0), Szybkie miganie* (1 sek. wigczone, 1
sek. wytgczone)
. . Bursztyn
12Gbis Frbesee Port rozszerzen SAS Amber Powolne miganie* (3 sek. wigczone, 1
~ sek. wylgczone)
Wiyt
Zat*
Szybkie miganie (1 sek.
A Blad sprzetowy Bursztyn wigczone, 1 sek. wylgczone)
Wytgczony
@ Zat.
‘ OK, aby usungé¢ Bialy
Wyt

Status

Krytyczna awaria kabla SAS

Aktywny identyfikator jednostki SAS (UID)

Niekrytyczna awaria kabla SAS

Port rozszerzen SAS dziata pr

Btad sprzetowy CM

Czes¢ sekwencji, gdy CM wchodzi do sieci

CM dziata prawidtowo

Gotowy do usunigcia, pamigé podreczna jest czysta

Nie usuwaj CM, pamig¢ podreczna nadal zawiera niezapisane dane

Rysunek 52. Diody LED sygnalizujgce awari¢ modutu kontrolera



Zapoznaj sie z dokumentacjg dotyczacg ustugi rozwigzania, aby uzyska¢ szczegoétowe informacje na temat minimalizacji zaktécen w systemie

podczas wymiany ustugi. modut kontrolera. Warunki awarii obejmuja:

| Rejestry lub zdarzenia wskazujg na stan btedu modutu CM.

| Dioda LED sygnalizujgca awarie sprzetu na module CM swieci $wiattem ciagtym lub migajgcym na pomaranczowo.

| Dioda LED sygnalizujgca awarie sprzetu dla portu rozszerzen SAS na module CM $wieci $wiattem ciggtym lub migajgcym na pomararnczowo.

| Dioda LED sygnalizujgca awarie sprzetowa jednego z czterech portéw SAS 12Gb na module CM $wieci $wiattem ciggtym lub miga na pomararnczowo.
1Dioda LED sygnalizujgca awarie modutu na panelu operacyjnym systemu pamigci masowej $wieci ciggtym pomaranczowym $wiattem.

| Rozwigzywanie problemoéw wskazuje na problem z CM. Podczas izolowania warunkéw awarii tgcznosci lub modutu napedowego,

zatrzymaj przeptyw danych do dotknietych grup dyskow ze wszystkich hostéw jako $srodek ostroznosci w zakresie ochrony danych i wykonaj

kopie zapasowg swoich dane.
Jezeli wszystkie poprzednie usterki diod LED wystgpig jednoczesnie, jest to wyrazny sygnat awarii danego podzespotu.
Diody LED sygnalizujgce awarie modutu rozszerzen

Modut rozszerzajacy ma kilka portéw, niektére z niezaleznymi diodami LED stanu. Wymienione ponizej bursztynowe

diody LED sg jedynymi ktére podajg stan btedu. Gwiazdka (*) oznacza stan btedu.

ooz Typ Stan Koloru Status

Zat. Lacze do napedu jest niedostepne

Zak* Btad sprzetowy obudowy rozszerzajgcej

Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek. wytaczone) Ustawiono bit identyfikacji jednostki (UID)
X Btad modutu Bursztyn

Powolne miganie* (3 s wigczone, 1 s wylaczone) Obudowa rozszerzajgca uszkodzona lub wytgczona

Obudowa rozszerzajgca dziata prawidtowo

Wytgczony
Brak obudowy rozszerzajacej

Zat* Krytyczna awaria kabla SAS

Szybkie miganie (wiaczone 1 s, wylaczone 1s)  ldentyfikator jednostki SAS (UID) aktywny
Port rozszerzen SAS Amber
Powolne miganie* (3 s wiaczone, 1 s wylaczone) Niekrytyczna usterka kabla SAS

Wyt Port rozszerzen SAS dziata prawidlowo
Rysunek 53 Diody LED sygnalizujgce awari¢ modutu rozszerzen SAS 12Gb
Diody LED sygnalizujgce awarie modutu chtodzenia zasilania

Modut chtodzenia mocy 764 W (PCM) ma 6 diod LED identyfikujacych rézne stany: 4 to podstawowy stan
termiczny i zasilania wskazniki i kolejne 2, ktére wskazywaty stan baterii, ale nie sg juz uzywane. Gdy nie ma

wigczonych diod LED, nie ma pragdu zmiennego zasilanie PCM. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.
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PROWADZONY Status
—
N . * s

Typ usterki AC PCM OK Usterka wentylatora Usterka DC

i]
&

Brak
Kolor bursztynowy Zielony Bursztyn Bursztyn
Wy Brak zasilania pradem przemiennym w obu modutach PCM

NA® Whieeny Wigczone* Brak zasilania pradem zmiennym w tym module PCM

Wy NA Wy Zasilanie pradem zmiennym jest obecne, wylacznik zasilania jest wiaczony; PCM OK

Wy NA Wy WL+ Predkos¢ wentylatora PCM jest poza tolerancia
Paristwo

- NA Wylaczony biad wentylatora PCM
NA Wy NA® Usterka sprzetu PCM: nadmiema temperatura, zbyt wysokie napiecie, zbyt wysoki prad
el Blyskowy el PCM jest w trybie czuwania
Blyskowy Wy Blyskowy Trwa i PCM

Rysunek 54 Diody LED sygnalizujgce awarie modutu chtodzenia zasilania

Modut chtodzenia mocy 580 W (PCM) ma 4 diody LED, ktére identyfikujg rozne stany. Gdy nie $wiecg sie zadne diody LED, nie ma zasilania prgdem przemiennym.

PCM. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.
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Typ usterki AC PCM OK Usterka wentylatora Usterka DC

Kolor bursztynowy Zielony Bursztyn Bursztyn .
iy Brak zasilania pragdem przemiennym w obu modutach PCM
NA Wy Wigczone* Brak zasilania pragdem zmiennym w tym module PCM
iy NA ez Zasilanie prgdem zmiennym jest obecne, wytgcznik zasilania jest wigczony; PCM dziata
Weeary NA Wy Wt.* Predkos$¢ wentylatora PCM jest poza tolerancjg
Panstwo
r— NA* Wylgczony btad wentylatora PCM
NA Wby NA® Usterka sprzetu PCM: nadmierna temperatura, zbyt wysokie napiecie, zbyt wysoki prad
ey Btyskowy sy PCM jest w trybie czuwania
Btyskowy aczony Btyskowy Trwa izacja oprogr i PCM

Rysunek 55 Diody LED sygnalizujgce awarie¢ modutu chfodzenia zasilania

Diody LED sygnalizujgce awarie obudowy 5U84

Wizualnie sprawdz obszar przedniego panelu pod katem diod LED sygnalizujgcych awarig, a nastepnie zlokalizuj diody LED sygnalizujgce awarig podzespotu na podstawie
zidentyfikowanej ogélnej lokalizacji.

na panelu operatora lub wskaznikach szuflady. Jesli problem sprzetowy uniemozliwia dostgp do SMC lub CLI, jest to jedyna opcja dostgpny.

Gwiazdka (*) oznacza stan btedu.

Diody LED sygnalizujgce awarie panelu operatora

Panel operatora (operatora) uzywa kilku zielonych i bursztynowych diod LED do identyfikacji réznych stanéw. Uzyj bursztynowych stanéw btedow zidentyfikowane na

panelu operatora (operacyjnym), aby skierowa¢ Cig¢ do diod LED usterek w podejrzanych modutach. Gwiazdka (*) oznacza usterke



Typ diody LED Kolor Panstwo Status

Panel operacyjny konczacy test 5S

Usterka modutu tylnego panelu obudowy pamieci masowej: CM, wentylator lub PSU w potaczeniu z

NA*
dioda LED sygnalizujaca awarie modulu
Btad modutu Bursztyn Blad napedu, w przypadku sparowania z diodg LED informujaca o bledzie napedu
Nieznany, nieprawidiowy lub mieszany typ modutu, np. naped lub zasilacz
Btlyskowy*
Biad konfiguracji VPD lub awaria magistrali 1°C
vy Moduly tylnego panelu obudowy pamieci masowej dziatajg prawidiowo
Usterka sprzetowa komponentu systemu: naped, kabel lub karta fanout
NA* Zmiana statusu sprzetu sktadnika systemu
- Usterka napedu spowodowata utrate redundancji
. Status logiczny Bursztyn
Miga* Oprogramowanie systemowe zgtasza informacyjny stan dla macierzy, taki jak odbudowa
dziatanie, przy czym odpowiednie napedy rejestrujg stan btedu
Rl Prawidiowe dziatanie sprzetu bedacego skfadnikiem systemu
NA* Usterka sprzetu gérnej i dolnej szuflady: naped, kabel lub karta fanout
Blad , Szuflada 2
Bursztyn Miga* Identyfikator jednostki (UID) lub lokalizacja jest aktywna dla szuflady 1, szuflady 2, ptaszczyzny bocznej lub napedu

sprzetowy szuflady 1
Wy Sprzet gornej i doinej szuflady dziata prawidtowo

Rysunek 56 Diody LED sygnalizujgce awarie panelu operatora 5U84
Diody LED sygnalizujace awari¢ panelu szuflady

Kazda szuflada miesci do 42 modutéw napgdowych w swoich no$nikach (DDIC) i utrzymuje potaczenia kablowe wewnatrz obudowy
podwozie. Diody LED sygnalizujgce awarig panelu szuflady rejestruja, czy awaria jest awarig sprzetu, awarig logiczng czy awarig okablowania.

szuflada lub jej powigzane komponenty. Gwiazdka (*) oznacza stan btedu.



FrownozoNT Tun Kolor Pans_two Status

Stan usterki komponentu w szufladzie’

NA*
Usterka napedu’
Btad modutu szuflady Amber

X Blyskowy* Identyfikator jednostki (UID) lub lokalizacja jest aktywna dla ptaszczyzny
i) Moduty szuflad dziatajg prawidiowo
NA* Stan usterki sprzetu napedowego

= Btad logiczny Bursztyn Btyskowy* Jedna lub wiecej macierzy jest dotknigta awarig sprzetu dyskoweg

- Yoy Sprzet napedowy dziata prawidtowo

NA* Stan uszkodzenia kabla od tylnego panelu do szuflady?

Uszkodzenie kabla szuflady Amber

‘L -

Kable dziatajg prawidiowo

* Jesli wszystkie dyski dziatajg prawidiowo, skontaktuj sie z pomoca techniczng, aby uzyska¢ pomoc.

2 Aby uzyska¢ pomoc, skontaktuj sie z pomocg techniczng.

Rysunek 57 Diody LED sygnalizujgce awarie szuflady 5U84 na panelu LED szuflady

Dioda LED sygnalizujaca awarig nosnika napedu

Modut napgedowy w swoim nosniku (DDIC) uzywa pojedynczej bursztynowej diody LED btedu do identyfikacji roznych stanéw

stan : schorzenie.

R C,

Kolor Panstwo

‘Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek. wytaczone)

Bursztyn Powolne miganie* (3 sek. wiaczone, 1 sek. wylaczone)

Wz

Status

Naped ma usterke sprzetowa, wymien go tak szybko, jak to mozliwe

Wytgcz tgcze Drive

Identyfikacja jednostki (UID) lub lokalizacja jest aktywna dla napedu

Jedz w stanie krytycznym

Nieudana tablica

Brak zasilania pragdem zmiennym

Inicjalizacja napedu w toku

Naped objety kwarantanng

Rysunek 58 Dioda LED awarii napedu na ramce nosnika

bocznej szuflady lub napedu

o

. Gwiazdka (*) oznacza btad



Diody LED sygnalizujgce awarig modutu sterujgcego

Modut kontrolera (CM) ma wiele portéw, niektére z niezaleznymi diodami LED stanu. Ponizsza ilustracja przedstawia SAS

czteroportowa wersja CM. Bursztynowe diody LED wymienione ponizej sg jedynymi, ktére podajg stan btedu. Gwiazdka (*)

oznacza stan btedu.

R e

PronsGEONY Typ Kolor Panstwo Status
°” NA* Krytyczna awaria kabla SAS

126bis k

Szybkie miganie* (wtaczone 1's, wytgczone 1 s) Identyfikator jednostki SAS (UID) aktywny
Port rozszerzer SAS Amber

Powolne miganie* (3 s wigczone, 1 s wylaczone) Niekrytyczna usterka kabla SAS

Wy Port rozszerzen SAS dziata prawidiowo
NA* Btad sprzetowy CM
A Biad sprzetowy Bursztyn Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek. wytaczone) Czes¢ sekwencji, gdy CM wchodzi do sieci
haiid CM dziata prawidiowo
NA Gotowy do usunigcia, pamig¢ podreczna jest czysta
‘ OK, aby usunaé¢ Bialy
Ve Nie usuwaj CM, pamig¢ podreczna nadal zawiera niezapisane dane

Rysunek 59 Diody LED sygnalizujgce awarie modutu kontrolera

Zapoznaj sie z dokumentacjg dotyczgca ustugi rozwigzania, aby uzyska¢ szczegétowe informacje na temat minimalizacji zaktécen w systemie podczas wymiany ustugi.

modut kontrolera. Warunki awarii obejmujg:

| Rejestry lub zdarzenia wskazujg na stan btedu modutu CM.

| Dioda LED sygnalizujgca awarig sprzetu na module CM $wieci $wiattem ciggtym lub migajgcym na pomaranczowo.

| Dioda LED sygnalizujgca awarie sprzetu dla portu rozszerzen SAS na module CM $wieci $wiattem ciggtym lub migajgcym na pomaranczowo.

| Dioda LED sygnalizujgca awari¢ sprzgtowg jednego z czterech portéw SAS 12Gb na module CM $wieci $wiattem ciggtym lub miga na pomararnczowo.

| Dioda LED sygnalizujgca awarig modutu na panelu operacyjnym systemu pamigci masowej $wieci ciggtym pomaranczowym $wiattem.

| Rozwigzywanie probleméw wskazuje na problem z CM. Podczas izolowania warunkéw awarii tgcznosci lub modutu napgdowego,

zatrzymaj przeptyw danych do dotknigtych grup dyskéw ze wszystkich hostéw jako $rodek ostroznosci w zakresie ochrony danych i wykonaj kopig zapasowg swoich

dane.
Jezeli wszystkie poprzednie usterki diod LED wystepujg jednoczesnie, jest to wyrazny sygnat awarii podzespotu.

Diody LED sygnalizujgce awarie modutu rozszerzen

Modut rozszerzajgcy ma kilka portéw, niektére z niezaleznymi diodami LED stanu. Wymienione ponizej bursztynowe diody LED sg jedynymi

te, ktére podajg status warunku btedu. Gwiazdka (*) oznacza stan btgdu.



p— Typ Kolor Stan Status

NA

tacze do napedu jest niedostepne
NA* Btad sprzetowy obudowy rozszerzajacej

Identyfikacja jednostki (UID) lub lokalizacja jest aktywna w celu

Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek. wytaczone)
rozszerzenia modut
Btad modutu Burszty
n

Powolne miganie* (3 sek. wiaczone, 1 sek. wylaczone)

Modut rozszerzen uszkodzony lub offline

Modut rozszerzen dziata prawidtowo

Brak modutu rozszerzajacego
NA )
* Krytyczna awaria kabla SAS
Identyfikacja jednostki (UID) lub lokalizacja jest aktywna dla
R Zszerzenie Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek. wytaczone)
0 Burszty rozszerzenia SAS port
n
SAS pOl‘l Powolne miganie* (3 sek. wiaczone, 1 sek. wylaczone) . .
Niekrytyczna awaria kabla SAS
R Port rozszerzerr SAS dziata prawidtowo

Rysunek 60 Diody LED sygnalizujgce awarie modutu rozszerzen SAS 12 GB
Diody LED sygnalizujgce awarie modutu chtodzenia wentylatora

Modut chtodzenia wentylatora (FCM) ma zielong i bursztynowa diode LED sygnalizujgca btad, aby identyfikowac rozne stany. Gwiazdka (*) oznacza biad

stan : schorzenie.
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Ty gl LED Kolor Status stanu
“/ O prawidtowym funkcjonowaniu

FCM OK Zielony
sprzetu FCM Wyt.* Biad sprzetowy

NA*
Blad FCM Amber Utrata komunikacji z modutem sterujgcym (CM)

Predko$¢ wentylatora jest poza tolerancjg

Wytaczone, sprzet FCM dziata prawidiowo

Rysunek 61 Diody LED sygnalizujgce awarig¢ modutu chtodzenia wentylatora

Diody LED sygnalizujace awarie zasilacza

Kazdy zasilacz (PSU) ma trzy diody LED stanu. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.



200-240V ~
134
50-80Hz
r 7
L il |
— . . Status
Typ usterki zasilacza Usterka AC Zasilacz OK
Brak
Kolor Bursztynowy Bursztynowy Zielony
Weeary Brak zasilania prgdem zmiennym
NA* Zasilacz jest obecny, ale nie dostarcza pradu
Btyskowy Wy Trwa pobieranie oprogramowania sprzgtowego do zasilacza
vy W przypadku obecnosci zasilania pradem zmiennym, wiacznik zasilania jest wiaczony, zapewniajac zasilanie
Weeary Migajace zasilanie pradem zmiennym, zasilacz w trybie gotowosci, inny zasilacz zapewnia zasilanie
Panstwo
NA* Utrata komunikacji z modutem sterujgcym (CM)
NA* Brak Wytgczony btad sprzetowy PSU
NA* Stan alertu wytgczonego zasilacza lub awaria sprzetu: zbyt wysoka temperatura, zbyt wysokie napiecie lub zbyt wysoki prad
sy NA* Wytaczony, awaria zasilania pragdem zmiennym, zasilacz nie zapewnia zasilania, inny zasilacz zapewnia zasilanie
Wy NA* Brak zasilania prgdem zmiennym, zasilacz dziata na baterii

Rysunek 62 Diody LED sygnalizujgce awarie zasilacza

Identyfikacja usterek obudowy 2U

Warunki awarii niekoniecznie powoduja, ze system pamieci masowej przestaje dziata¢. Warunki awarii wymagajg

systemu administrator musi podja¢ odpowiednie dziatania w celu usunigcia btedu.

Moduty kontrolera pozwalajg na wyboér sposréd wielu metod izolacji btedow. Ta sekcja zawiera podstawowe

metodologia wykorzystywana do lokalizowania usterek w systemie pamieci masowej, a nastepnie identyfikowania uszkodzonych jednostek FRU.

Podczas izolowania usterek i rozwigzywania problemoéw wybierz opcje lub opcje najlepiej odpowiadajace srodowisku Twojej witryny.
Uzycie ktorejkolwiek z ponizszych opcji nie wyklucza wzajemnie uzycia innej opcji. Kolejnos¢ opcji jest

na podstawie czestotliwosci uzytkowania.

Aby zidentyfikowa¢ warunki awarii obudowy 2U:

1. Monitoruj zdarzenia i powiadomienia o alertach za posrednictwem interfejsu systemu hosta lub preferowanej alternatywnej metody i na podstawie

ustawienia powiadomien, ktére wigczysz.
a. Powiadomienia o zdarzeniach: Dzienniki zdarzen systemowych rejestrujg wszystkie zdarzenia systemowe i identyfikujg typ zdarzenia oraz jego powage.
b. Powiadomienia o alertach: Alert zgtasza btgd systemu, rejestruje typ i powage, a nastepnie $ledzi jego rozwigzanie.

2. Alerty dzielg sie na trzy kategorie, wymienione wedtug waznosci. Rozwiaz je, przechodzac od najbardziej powaznych do najmniej powaznych.

a. Alerty krytyczne: Takie alerty wymagajg natychmiastowego rozwigzania, poniewaz mogg spowodowac wytgczenie modutu kontrolera lub

narazac¢ dane na ryzyko.
b. Ostrzezenia: Takie alerty wymagajg natychmiastowej uwagi, aby mozna byto oceni¢ problem i go rozwigzac.
c. Alerty informacyjne: Takie alerty nie wymagaja natychmiastowej uwagi ani natychmiastowego dziatania.

3. Uzyj konsoli Storage Management Console (SMC). Mozesz uzy¢ konsoli SMC do monitorowania ikon kondycji lub warto$ci dla systemu

i jego komponentéw, aby upewni¢ sig, ze wszystko dziata prawidtowo lub zlokalizowaé komponent powodujacy problem.



4. Uzyj interfejsu wiersza polecen (CLI). Jesli odkryjesz problem, przejrzyj zaréwno SMC, jak i CLI w celu znalezienia

zalecanych dziatan.
5.Wizualnie sprawdz diody LED wskazujgce awarig¢ na panelu przednim, a nastgpnie zlokalizuj diody LED wskazujgce awarie podzespotéw na podstawie ogdlnej lokalizacji
zidentyfikowanej przez diode LED. Jesli

jesli problem sprzetowy uniemozliwia dostep do SMC lub CLI, jest to jedyna dostepna opcja.

Tabela 13 Warunki bezawaryjne obudowy 2U

Objaw Przyczyna Zalecane dziatanie
Diody LED na panelu operatora, brak usterek

Diody LED zasilania systemu, identyfikatora systemu i tgcznosci hosta bez System dziata prawidiowo Nie jest wymagane zadne dziatanie

diod LED modutu lub btedéw logicznych

Diody LED modutu napgdowego, brak stanéw awaryjnych

Migajaca pomaranczowa dioda LED: 1 sekunda wigczona, 1 sekunda wylaczona Ustawiono bit identyfikacyjny jednostki napgdowej (UID). Nie jest wymagane zadne dziatanie.
Diody LED kontrolera lub modutu rozszerzen, brak stanéw awaryjnych
Diody LED inne niz: System prawdopodobnie dziata prawidtowo Czesto nie jest wymagane zadne dziatanie.

Zobacz ,Interpretacja diod LED modutu kontrolera”
- Kontroler lub modut jacy - diody LED jace awarig w kolorze bursztynowym P! g

na stronie 59.
-Bursztynowe diody LED sygnalizujace awarig portu SAS

Diody LED PCM, brak usterek

Dioda LED PCM OK miga na pomaranczowo PCM jest w trybie czuwania Nie jest wymagane zadne dziatanie

Identyfikacja usterek obudowy 5U

Warunki awarii niekoniecznie powodujg, ze system pamieci masowej przestaje dziata¢. Warunki awarii wymagajg, aby administrator systemu

podjat odpowiednie dziatania w celu usuniecia stanu awarii.

Moduty kontrolera umozliwiajg wyboér sposréd wielu metod izolacji bledéw. Ta sekcja przedstawia podstawowag metodologie
uzywang do lokalizowania btedéw w systemie pamigci masowej, a nastgpnie identyfikowania dotknietych FRU.

Podczas izolowania usterek i rozwigzywania probleméw wybierz opcje lub opcje najlepiej odpowiadajgce

Srodowisku Twojej witryny. Uzycie ktoérejkolwiek z ponizszych opcji nie wyklucza wzajemnie uzycia innej opcji.

Kolejnos¢ opcji jest oparta na czestotliwosci uzycia.

Aby zidentyfikowa¢ warunki awarii obudowy 5U:

1. Monitoruj zdarzenia i powiadomienia o alertach poprzez interfejs systemu hosta.
a. Powiadomienia o zdarzeniach: Dzienniki zdarzeri systemowych rejestrujg wszystkie zdarzenia systemowe i identyfikujg typ zdarzenia oraz jego powage.
b. Powiadomienia o alertach: Alert zgtasza btgd systemu, rejestruje typ i powage, a nastgpnie $ledzi jego rozwigzanie.

2. Alerty dzielg sie na trzy kategorie, wymienione wediug waznosci. Rozwiaz je, przechodzgc od najbardziej powaznych do najmniej powaznych.

a. Alerty krytyczne: Takie alerty wymagaja natychmiastowego rozwigzania, poniewaz mogg spowodowac¢ wytgczenie modutu kontrolera lub

narazac¢ dane na ryzyko.
b. Ostrzezenia: Takie alerty wymagaja natychmiastowej uwagi, aby mozna byto oceni¢ problem i go rozwigzac.
c. Alerty informacyjne: Takie alerty nie wymagajg natychmiastowej uwagi ani natychmiastowego dziatania.

3. Uzyj konsoli Storage Management Console (SMC). Mozesz uzy¢ konsoli SMC do monitorowania ikon kondycji lub wartosci dla systemu i jego komponentéw, aby

upewnic sie, ze wszystko dziata prawidtowo lub zlokalizowa¢ problematyczny komponent.

4. Uzyj interfejsu wiersza polecen (CLI). Jesli odkryjesz problem, przejrzyj zaréwno SMC, jak i CLI w celu znalezienia zalecanych

dziatania.

5. Wizualnie sprawdz diody LED sygnalizujgce awari¢ na przednim panelu, a nastepnie zlokalizuj diody LED sygnalizujgce awarie podzespotéw na podstawie

ogolnej lokalizacji zidentyfikowanej przez diode LED. Jedli jesli problem sprzetowy uniemozliwia dostep do SMC lub CLI, jest to jedyna dostepna opcja.



Tabela 14 Warunki bezawaryjne obudowy 5U

Objaw

Diody LED na panelu operatora, brak usterek

Diody LED zasilania systemu, identyfikatora systemu i fgczno$ci hosta bez diod LED

sygnalizujgcych btedy modutu, logiczne lub szuflady

Diody LED na panelu szuflady, brak usterek

Dioda LED zasilania szuflady i panelu bocznego OK

Pasek aktywnosci danych szuflady

Diody LED modutu napgdowego, brak stanéw awaryjnych

Migajaca pomaraficzowa dioda LED: 1 sekunda wiaczona, 1 sekunda wylaczona

Diody LED kontrolera lub modutu rozszerzen, brak stanéw awaryjnych

Diody LED inne niz:

- Kontroler lub modut jacy - diody LED izujace awarie w kolorze bursztynowym

-Bursztynowe diody LED sygnalizujace awarig portu SAS

Diody LED FCM, brak stanéw awaryjnych

FCM OK migajaca pomaranczowa dioda LED

Diody LED zasilacza, brak stanéw awaryjnych

Dioda LED PSU OK miga na pomaranczowo

Przyczyna

System dziata prawidtowo

System dziata prawidiowo

Zalecane dziatanie

Nie jest wymagane zadne dziatanie.

Nie jest wymagane zadne dziatanie.

Bit identyfikacyjny jednostki napedowej (UID) jest ustawiony. Nie jest wymagane zadne dziatanie.

System pr p ie dziata

PCM jest w trybie czuwania

PCM jest w trybie czuwania

Czesto nie jest wymagane zadne dziatanie. Zobacz

JInterpretacja diod LED modutu kontrolera” na stronie 59.

Nie jest wymagane zadne dziatanie.

Nie jest wymagane zadne dziatanie.




Wyizoluj usterki sprzetu i fgcznosci

Czasami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wyizolowania btedu zwigzanego ze sprzetem systemu pamieci masowej lub zwigzanego z potgczeniami danych
powigzanymi z

obudowg pamieci masowej. Dotyczy to w szczegodlnosci $ciezek danych ze wzgledu na liczbe komponentéw zaangazowanych na $ciezce danych i
ztozono$¢ interakcji. Na przyktad, jesli wystgpi btgd danych po stronie hosta, moze on by¢ spowodowany przez dowolny z zaangazowanych komponentéw
sprzetowych. Moze on znajdowacé sie po stronie hosta, na przyktad wadliwy adapter magistrali hosta (HBA) lub przetacznik. Moze on znajdowac sie po
stronie systemu pamieci masowej, na przyktad wadliwy modut kontrolera (CM),

kabel lub ztgcze. Moze to by¢ rowniez awaria obejmujgca wiecej niz jeden z tych komponentow.

W tej sekcji mozesz zebrac¢ informacje o typowych btedach sprzetowych instalaciji i zidentyfikowa¢ usterke.

UWAGA Jesli podejrzewasz, ze modut dysku lub potaczenie jest uszkodzone, zatrzymaj wszystkie operacje wejécia i wyjscia do grupy lub grup
dyskow ze wszystkich hostéow jako $rodek ostroznosci w zakresie ochrony danych. Upewnij sie, ze regularnie zaplanowana kopia zapasowa jest

prawidtowa i ze wykonujesz kolejng kopie zapasowg w momencie awarii jako dodatkowy $rodek ostroznosci w zakresie ochrony danych.

Aby odizolowac usterki sprzetu i tgcznosci zwigzane z obudowg pamieci masowe;j:

1. Upewnij sie, ze system pamieci masowej osiggnetfa stan gotowosci po prawidtowym podigczeniu systemu pamigci masowej do systemu hosta.

2. Aby zebra¢ informacje o usterce, wykonaj nastepujgce czynnosci:
a. Sprawdz logi aplikacji hosta lub systemu operacyjnego pod kagtem identyfikacji biedow.
b. Sprawdz dzienniki systemowe z obu modutéw kontrolera pod katem btedéw, np. dziennik i dane wyjéciowe stanu w celu identyfikacji usterek.
c. Uzyj alertéw systemowych, aby zawezi¢ zakres usterki do obszaru obudowy magazynu.

d. Wizualnie sprawdz diody LED panelu operatora. Dioda LED usterki sprzetowej wskazuje, ze wystepuje problem sprzetowy i btad logiczny
Dioda LED sygnalizuje, ze mégt wystgpi¢ problem z napedem lub grupg dyskow.

e. Uzyskaj dostep do zidentyfikowanej lokalizacji, a nastepnie poszukaj pomaranczowej diody LED sygnalizujgcej usterke, aby utatwi¢ identyfikacje uszkodzonego modutu.

f. Jesli nie mozesz znalez¢ usterki w zadnym z wymienionych obszaréw, usterka najprawdopodobniej lezy poza obudowg pamigci masowej

3. Wyizoluj usterke do jednego z komponentéw w obudowie pamieci masowej. Moze by¢ znaczna liczba komponentéw
wspotdziatajgc w celu utworzenia wykonalnej $ciezki danych, z ktérych kazda potencjalnie stwarza problem. Na przyktad, jesli wystapi btad danych po stronie hosta,

moze to by¢ sprzet, taki jak modut kontrolera lub wadliwy kabel, lub moze to byé host danych.

4. Przejdz do nastepnej sekcji i podejmij zalecane dziatania naprawcze. Moze to oznacza¢ konieczno$¢ uzyskania zamiennego FRU

tego samego typu przed wymiang uszkodzonego modutu.

Wyizoluj btedy replikacji

Czasami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wyizolowania btedu zwigzanego z licencjonowang funkcjg odzyskiwania po awarii, jesli uzywasz jej do utworzenia wewnetrznej

migawki woluminu podstawowego w systemie pomocniczym.
Uzyj tej sekcji, aby zebra¢ informacje o typowych btedach replikacji i wyizolowa¢ btad.

Aby wyizolowa¢ btedy sprzetu i tgcznosci zwigzane z replikacjg:

1. Aby rozwigza¢ mozliwe problemy z konfiguracja replikacji, wykonaj nastepujgce czynnosci:
a. Sprawdz, czy spetnite$ wszystkie wymagania wstepne replikacji. Replikacja nie jest obstugiwana dla obudéw kontroleréw SAS.

b. Potwierdz, ze wszystkie systemy, ktére uzywaja funkcji replikacji, majg



1. W przypadku problemow, ktére nadal nie zostaty rozwigzane, przejdz do nastepnej sekcji i podejmij zalecane dziatania naprawcze, w oparciu o

objaw. Moze to oznacza¢ konieczno$¢ uzyskania zamiennego FRU tego samego typu przed wymiang uszkodzonego modutu.

Podejmij dziatania naprawcze dla obudéw 2U

Po wykonaniu powyzszych czynnosci i zlokalizowaniu usterki w obszarze systemu pamieci masowej lub w konkretnym module, nalezy uzy¢ ponizszej tabeli, aby

okresli¢ rodzaj dziatan naprawczych, jakie nalezy podjg¢.

Tabela 15 Dziatania naprawcze w przypadku obudowy 2U w przypadku wystapienia bledu

Objaw Przyczyna Zalecane dziatanie

Dioda LED sygnalizujaca awarig panelu operacyjnego w przypadku awarii modutu napedowego
Dioda LED sygnelizulace awerle moduu Jest wiagzona Stan awarii 1. Sprawdz diody LED na nosnikach pod katem nastepujacych warunkow:

zwigzany ze | Obie diody LED no$nika sg wytaczone.

sprzetemw | Dioda LED sygnalizujaca usterke $wieci sig na pomarariczowo | nie miga.
i dioda LED sygnalizujagca awarie nosnika

NA

obszary panelu przedniego lub tylnego 2. Wybierz jedng z nastgpujgcych czynnosci:

| Ponownie umie$¢ modut napedu w jego elemencie no$snym (DDIC). |

o=

Jezeli obie diody LED sg wytaczone, sprawdz, czy DDIC jest catkowicie wsuniety, a zatrzask jest catkowicie zamknigty.
wiaczony, a system pamieci masowej jest wigczona.

| Jesli dioda LED sygnalizujgca usterke $wieci, nalezy zawezi¢ przyczyneg usterki do modutu napedowego,
nos$nika, potgczenia lub obu.

3. Przeskanuj dziennik zdarzen obudowy w celu znalezienia konkretnych informacii o usterce i postepuj zgodnie z instrukcjami.

Zalecane dziatania.

4. Jezeli powyzsze czynnosci nie rozwigzg problemu, wymien uszkodzony modut napedowy lub

przewoznika, gdy tylko otrzymasz zastepstwo.
Diody LED sygnalizujgce awarie panelu operacyjnego, ktére identyfikujg awarie tylnego panelu

Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona

Stan awarii zwigzany ze 1. Uruchom ponownie CM za pomocg polecenia CLI lub WBI.

sprzetem CM w 2. Potwierdz, ze zapasowy modut CM dziata prawidtowo.

obszar tylnego panelu 3. Wybierz jedng z nastepujgcych czynnosci:
i modut sterujgc
lacy | Jesli oba moduty CM ulegng awarii, wykonaj instrukcje wytaczania i wytgcz zasilanie.

(CM) dioda LED sygnalizujaca usterke jest wiaczona

obudowy systemu poprzez odtgczenie zasilania obu modutéw PCM. Nie wigczaj

zasilania, dopoki nie wymienisz ich obu. | Jesli jeden modut CM ulegnie

awarii, odtgcz zasilanie, odczekaj 1 minute, a nastepnie zresetuj modut CM.
4. Jedli CM nadal nie dziata, a awaria jest zwigzana z portem hosta CM, wykonaj nastepujgce czynnosci:
Ponizej przedstawiono kroki zwigzane z btedami aplikacji systemowe;j.
5. Jesli CM nadal nie dziata, odtgcz przewdd zasilajgcy, odczekaj 1 minute, a nastepnie ponownie podtgcz.
CM.
6. Jesli modut CM nadal nie dziata, wymierh go w ciaggu okreslonych 8 minut na nowy.
7. Jedli po zainstalowaniu nowego modutu CM nadal wystepuje awaria, wyjmij go, sprawdz potaczenia

wygiete piny, zainstaluj go ponownie, a nastepnie sprawdz dziennik zdarzen pod katem bledow.
Stan awarii zwigzany z

1. Sprawdz, czy pofaczenia sieciowe pradu zmiennego z modulem PCM sg pod napigciem.
Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona modutem PCM
2. Sprawdz, czy zapasowy modut PCM dziata prawidtowo.

3. Wybierz jedng z nastepujgcych czynnosci:

| | Jesli oba moduty PCM ulegng awarii, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami wytgczania i wytaczy¢ zasilanie.

obudowy systemu poprzez odtgczenie zasilania obu modutéw PCM. Nie wigczaj zasilania, dopdki
jedna lub wigcej diod LED

nie wymienisz ich obu.
sygnall i
yg! l a". | Jesli uszkodzony jest tylko jeden modut PCM, nalezy albo wytgczy¢ i wigczyé modut PCM i odczekaé 1 minute, albo
chiodz

odtaczy¢ przewdd zasilajacy, odczekac 1 minute, a nastepnie ponownie podiaczy¢ przewdd zasilajacy.




4. Jesli modut PCM nadal nie dziata, wyjmij go, odczekaj 1 minutg i ponownie go widz.

5. Jesli modut PCM nadal nie dziata, wymieri go w ciggu podanych 10 minut.

6. Jesli awaria zasilania nadal wystepuje, skontaktuj sie ze sprzedawca, aby uzyska¢ pomoc.

Tabela 15 Dziatania naprawcze w przypadku obudowy 2U w przypadku wystgpienia btedéw (ciag dalszy)

Objaw

Monitorowanie i kontrola temperatury

Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona

i diody LED sygnalizujace bfedy dla obu

PCM-y sg wigczone

Zwigkszona predkos$¢ wentylatora
jest wigksza niz 12 tys. obr./min
przy temperaturze otoczenia
temperatura jest nizsza niz 23°C
(73,4°F). Czynniki takie jak

temperatura otoczenia, liczba

zainstalowanych napedéw i wysoko$é

wplywajg na predkosé

wentylatora.

Przyczyna

Temperatura wewnetrzna
przekracza obowigzujacy

prog dla obudowy magazynowej

Zwiekszenie predkosci wentylatora
wigze sie z osiggnieciem progu
termicznego, poniewaz

pierwszy etap procesu kontroli
termicznej. Jesli zauwazysz
predko$¢ wentylatora wiekszg

niz 12K RPM, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz

23°C (73,4°F), prawdopodobng
przyczyna jest zmniejszony przeptyw

powietrza przez system.

Zalecane dziatanie

1. Potwierdz, ze wymagania dotyczace temperatury otoczenia zostaly speifnione, okreslone w sekcji Wymagania

$rodowiskowe , a przeptyw powietrza odbywa sie od przodu do tylu systemu pamieci masowe;j.

2. Wyjmij uszkodzony modut PCM, odczekaj 1 minute i ponownie go osadz.

3. Okresl, czy tylko jeden z PCM ulegt awarii lub jest w trakcie awarii. Sprawdz, czy wszystkie wentylatory pracujg z
podobng liczbg obrotéw na minute. Jesli wirniki wentylatora obracajg sie o ponad 2 tys. obrotéw na minute
wolniej niz wirnik drugiego wentylatora, wymien PCM.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami dotyczacymi zwiekszania predkosci wentylatora, podanymi ponizej.

5. Wytacz obudowe pamigci masowej i sprawdz, czy wszystko jest w porzadku, zanim przejdziesz dalej.

1. Sprawdz, czy caly sprzet, tacznie z zaslepkami, jest zainstalowany prawidiowo.

Zalecenie: Podczas instalacji lub wymiany nalezy wizualnie sprawdzi¢, czy elementy sg w petni

zamocowane i zabezpieczone.

N

Sprawdz, czy nie ma ograniczen przeplywu powietrza z przodu i z tylu systemu pamieci

masowej.

Zalecenie: Jesli drzwi szafy blokujg przeptyw powietrza w stopniu wigkszym niz 60%, nalezy upewnic sig, ze

przednia szczelina wynosi co najmniej 75 mm (3 cale), a tylna — co najmniej 152 mm (6 cali).

3. Upewnij sig, ze nie ma ograniczen zwigzanych z zanieczyszczeniami, np. kurzem.

Zalecenie: Popraw usuwanie zanieczyszczen i utrzymuj obszar w czystosci.

4. Sprawdz, czy nie wystepuje nadmierna recyrkulacja ogrzanego powietrza z tytu do
przodu obudowy

Zalecenie: Unikaj montazu w catkowicie zamknietych szafach rackowych.

@

Sprawdz, czy temperatura miesci sie w specyfikacji produktu. Zapoznaj sie z normami i regulaminem.
Zalecenie: Obnizy¢ temperature otoczenia w pomieszczeniu.

Podejmij dziatania naprawcze dla obudéw 5U

Po wykonaniu powyzszych czynnosci i zlokalizowaniu usterki w obszarze systemu pamieci masowej lub w konkretnym module, nalezy uzy¢ ponizszej tabeli, aby okresli¢

rodzaj dziatan naprawczych, jakie nalezy podjgé.

Tabela 16 Dziatania naprawcze dotyczace obudowy 5U w przypadku wystgpienia btedow

Objaw

Przyczyna

Dioda LED sygnalizujaca awarie panelu operatora w bledow

Dioda LED btedu logicznego jest wigczona Stan btedu zwigzany z logikg

aplikacji systemu

Zalecane dziatanie

1. Przeskanuj dziennik zdarzen obudowy w celu znalezienia szczego6towych informacji dotyczacych usterki.
2. W przypadku btedéw aplikacji systemowej zapoznaj sie z sekcjg Izolowanie biedow aplikacji systemowej.
3. Jezeli powyzsze dziatania nie rozwigzg problemu, nalezy zlokalizowa¢ problem w uszkodzonym urzadzeniu.

komponent zidentyfikowany na tylnym panelu i postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami.



Tabela 16 Dziatania naprawcze w przypadku obudowy 5U w przypadku wystapienia bledéw (ciag dalszy)

Objaw

Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona

X

i btad logiczny szuflady

Dioda LED jest wiaczona

Przyczyna

Stan usterki zwigzany
do logiki aplikacji sprzetowej lub

systemowej

Diody LED sygnalizujace awarie panelu operacyjnego w przypadku awarii sprzetu

Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona

X

i blgd modutu szuflady

X

a dioda LED nosnika jest wigczona

J

Dioda LED jest wiaczona

Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona

X

i dioda LED btedu logicznego jest
NA

a dioda LED nosnika jest wigczona

J

Stan awarii zwigzany ze sprzetem w

powigzana szuflada

Stan awarii zwigzany ze sprzetem w

powigzana szuflada

Zalecane dziatanie

1. Sprawdz, czy na panelu szuflady $wieci sie pomarariczowa dioda LED sygnalizujgca usterke.

2. Sprawdz diody LED na no$nikach w szufladzie pod katem

1 warunkow:
| Dioda LED nos$nika jest wytgczona.
| Dioda LED sygnalizujgca awarig nosnika swieci si¢ na pomaranczowo i nie miga.
3. Wybierz jedna z nastepujacych czynnosci:
I Jesli dioda LED nosnika jest wytaczona, sprawdz, czy nosnik jest catkowicie wsuniety, a zatrzask jest prawidtowo zamocowany.
w petni zatgczony, a system pamieci masowej jest wigczona.
I Jesli dioda LED sygnalizujgca usterke $wieci, nalezy zawezié¢ przyczyne usterki do modutu napedowego, potaczenia lub
Zaréwno.
4. Sprawdz diody LED na bocznych $ciankach szuflady. Jesli wystepuje usterka bocznej $cianki, skontaktuj sie z przedstawicielem
pomocy technicznej.
5. Przeskanuj dziennik zdarzer obudowy w celu znalezienia konkretnych informacji o usterce i postepuj zgodnie z instrukcjami.
Zalecane dziatania.
6. Jezeli powyzsze czynnosci nie rozwigzg problemu, wymien uszkodzony modut napedowy lub

przewoznika, gdy tylko otrzymasz zastepstwo.

1. Sprawdz, czy na panelu szuflady $wieci si¢ pomarariczowa dioda LED sygnalizujgca usterke.
2. Sprawdz diody LED na nosnikach w szufladzie pod katem nastepujacych warunkéw:

| Dioda LED nos$nika jest wytgczona.

| Dioda LED sygnalizujgca awarig no$nika $wieci si¢ na pomaranczowo i nie miga.

3. Wybierz jedng z nastepujacych czynnosci:

1 Jesli dioda LED nosnika jest wytaczona, sprawdz, czy nosnik jest catkowicie wsuniety, a zatrzask jest prawidiowo zamocowany.
catkowicie zataczony, a system pamieci masowej jest wigczona. | Jesli dioda LED usterki jest
wiaczona, zawez przyczyne usterki do modutu napedowego, potgczenia lub

Zaréwno.

4. Przeskanuj dziennik zdarzen obudowy w celu znalezienia konkretnych informacii o usterce i postepuj zgodnie z instrukcjami.
Zalecane dziatania.
5. Jezeli powyzsze czynno$ci nie rozwigzg problemu, wymien uszkodzony modut napedowy Iub

przewoznika, gdy tylko otrzymasz zastepstwo.

1. Sprawdz, czy na panelu szuflady $wieci si¢ pomaranczowa dioda LED sygnalizujgca usterke.
2. Sprawdz diody LED na no$nikach w szufladzie pod katem nastepujacych warunkéw:

| Dioda LED nos$nika jest wytgczona.

| Dioda LED sygnalizujgca awarig no$nika $wieci si¢ na pomaranczowo i nie miga.

3. Wybierz jedng z nastgpujacych czynnosci:

1Jesli dioda LED nosnika jest wytaczona, sprawdz, czy nosnik jest calkowicie wsuniety, a zatrzask jest prawidtowo zamocowany.
catkowicie zataczony, a system pamieci masowej jest wigczona. | Jesli dioda LED usterki jest

wigczona, zawez przyczyne usterki do modutu napgedowego, potgczenia lub

Zaréwno.

4. Przeskanuj dziennik zdarzer obudowy w celu znalezienia konkretnych informacii o usterce i postepuj zgodnie z instrukcjami.

Zalecane dziatania.

5. Jezeli powyzsze czynnosci nie rozwigzg problemu, wymien uszkodzony modut napedowy lub

przewoznika, gdy tylko otrzymasz zastepstwo.



Tabela 16 Dziatania naprawcze w przypadku obudowy 5U w przypadku wystgpienia btedéw (ciag dalszy)

Objaw Przyczyna Zalecane dziatanie

Btad szuflady 1 lub szuflady 2 Stan usterki zwigzany Okablowanie migdzy szufladg a ptaszczyzng $rodkowa uleglo awarii. Skontaktuj sig ze sprzedawca, aby uzyskaé pomoc.

dioda LED usterki jest wiaczona do okablowania do odpowiedniej

szuflady
.. [

i dioda LED sygnalizujaca awarie kabla swieci si¢

A

Diody LED sygnalizujgce awarie panelu operacyjnego, ktére identyfikujg awarie tylnego panelu
Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona Stan awarii zwigzany ze sprzetem w 1. Uruchom ponownie CM za pomoca polecenia CLI lub WBI.

2. Potwierdz, ze zapasowy modut CM dziata prawidiowo.

obszar tylnego panelu 5 . . L
3. Wybierz jedng z nastepujgcych czynnosci:

i modut sterujacy | Jesli oba majg usterki, postepuj zgodnie z instrukcjami wytaczania i wytacz obudowe systemu, odtgczajac zasilanie od

(CM) dioda LED sygnalizujaca usterke jest wiaczona

A 12Gbls

-Lub-

obu PSU. Nie wigczaj zasilania, dopoki nie wymienisz pomysinie obu CM.

W przypadku awarii jednego modutu CM nalezy odiaczy¢ zasilanie, ¢ 1 minute, a P ¢ modut CM.

4. Jesli CM nadal ma usterke i awaria jest zwigzana z portem hosta CM, wykonaj nastepujgce czynnosci:
Ponizej przedstawiono kroki zwigzane z btedami aplikacji systemowe;.

5. Jesliw module CM nadal wystepuje usterka, odtacz przewdd ilaj j 1 minute, a ie podigcz go ponownie.

CMm.

6. Jezeli w module CM nadal wystepuje usterka, nalezy w ciggu 8 minut wymieni¢ go na nowy.
jeden.
7. Jesli instalujesz nowy modut CM, ktéry nadal ma usterke, wyjmij go, sprawdz, czy w potaczeniach nie ma wygietych pinéw,

zainstaluj go ponownie, a nastepnie sprawdz dziennik zdarzen pod katem btedow.

Dioda LED sygnalizujaca awarie modutu jest wiaczona Stan awarii zwigzany z wentylatorem 1. Wybierz jedng z nastepujacych czynnosci:
X systemowym | W przypadku, gdy $wiecg sie obie diody LED sygnalizujgce awarie modutu FCM, zapoznaj si¢ z sekcja
Monitorowanie termiczne w tej tabeli. | Jesli
i modut chtodzenia wentylatorem awaria dotyczy tylko jednego wentylatora, wyjmij modut FCM, odczekaj 1 minute, a nastepnie zamontuj go ponownie.

(FOM) dloda LED sygnalizvgca usterke jest wiaczona 2. Jesli modut FCM nadal nie dziata, wymien go w ciagu okreslonych 10 minut.

Dioda LED sygnalizujaca awarig modulu jest wiaczona Stan usterki zwiazany 1. Sprawdz, czy polaczenia sieciowe pradu zmiennego z zasilaczem sg pod napieciem.

X do zasilacza, np. w przypadku 2. Sprawdz, czy zapasowy zasilacz dziata prawidtowo.

awarii zasilania I . fri
3. Wybierz jedng z nastgpujacych czynnosci:

8wiec sie dioda LED sygnalizujaca awarie zesilacza 1 Jesli oba zawodza, postepuj zgodnie z instrukcjami wylaczania i wytacz obudowe systemu, odtgczajac zasilanie od obu
zasilaczy. Nie wigczaj zasilania, dopdki nie wymienisz ich obu.
~Lub-
| Jezeli uszkodzony jest tylko jeden zasilacz, odigcz przewod zasilajgcy, odczekaj 1 minutg, a nastepnie
ponownie podiacz przewdd zasilajacy.
4. Jesli zasilacz nadal nie dziata, wyjmij go, odczekaj 1 minute i wiéz ponownie.

5. Jedli zasilacz nadal nie dziata, wymieri go w ciggu podanych 6 minut.

6. Jesli awaria zasilania nadal wystepuje, skontaktuj sie z firmg Seagate, aby uzyska¢ pomoc.



Tabela 16 Dziatania naprawcze w przypadku obudowy 5U w przypadku wystapienia btedéw (ciag dalszy)

Objaw Przyczyna

Dioda LED sygnalizujaca awarig modulu jest wiaczona Stan usterki zwigzany

do sprzetu w obszarze tylnego
panelu

i $wieci sie dioda LED informujgca o

awarii modutu rozszerzen

Monitorowanie i kontrola temperatury

Dioda LED sygnalizujaca awarie modulu jest wiaczona Temperatura wewnetrzna

przekracza obowigzujgcy

prég dla obudowy magazynowej

i $wieci sig dioda LED sygnalizujaca awarie zasilacza

-Lub-

Zwiekszona predkos¢ wentylatora jest Zwiekszenie predkosci wentylatora
jest wigksze niz 12 tys. obr./min zwigzane z osiggnieciem, gdy temperatura
otoczenia jest nizsza niz 23°C pierwszego etapu termicznego (73,4°F).
Czynniki takie jak proces sterowania. Jesli temperatura otoczenia, napotkasz
predkosci wentylatora liczba zainstalowanych napedéw, wieksza niz 12

tys. obr./min i wysoko$¢, gdy temperatura otoczenia

wplywa na predkos¢ wentylatora. temperatura jest nizsza niz 23°C
(73,4°F), prawdopodobng przyczyng
jest zmniejszony przeptyw

powietrza przez ukfad.

Zalecane dziatanie

1. Uruchom ponownie modut rozszerzen za pomocg polecenia CLI lub WBI.
2. Sprawdz, czy redundantny modut rozszerzen dziata prawidtowo.
3. Wybierz jedng z nastepujgcych czynnosci:
I Jesli oba majg stany awarii, postgpuj zgodnie z instrukcjami wylgczania i wylgcz obudowe systemu, odtaczajac

zasilanie od obu zasilaczy. Nie wigczaj zasilania, dopoki nie wymienisz pomysinie obu modutéw rozszerzen.

I Jesli uszkodzony jest tylko jeden modut rozszerzajacy, odigcz zasilanie, odczekaj 1 minutg, a nastepnie
zresetuj modut rozszerzen.

4. Jesli modut rozszerzen nadal ma usterke, a awaria jest zwigzana z portem hosta, wykonaj ponizsze czynnosci
zwigzane z usterkami aplikacji systemowych.

5. Jesli modut rozszerzen nadal jest uszkodzony, odtgcz przewdd zasilajacy, odczekaj 1 minute, a nastepnie ponownie
podtgcz modut rozszerzen.

6. Jezeli modut rozszerzajgcy nadal jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ w ciggu okreslonych dziesieciu minut.
minut z nowym.

7. Jesli po zainstalowaniu nowego modutu rozszerzen nadal wystepuje usterka, wyjmij go, sprawdz, czy w potgczeniach

nie ma wygietych pinéw, zainstaluj go ponownie, a nastepnie sprawdz dziennik zdarzen pod katem btedow.

1. Potwierdz, ze wymagania dotyczace temperatury otoczenia zostaty spetnione, okreslone w sekcji Wymagania

$rodowiskowe, a przeptyw powietrza odbywa sie od przodu do tytu systemu pamieci masowe;j.

2. Upewnij sig, Ze doktadnie zamknate$ pokrywy wneki gtdwnej i pomocniczej, tak aby zatrzaskiwaty sie
w pehi zaangazowac sie.

3. Okresl, czy jeden z modutéw PCM ulegt awarii lub jest w trakcie awarii. Sprawdz, czy wszystkie wentylatory pracujg z
podobng liczbg obrotéow na minute. Jesli wirniki wentylatora obracajg sie o ponad 2 tys. obrotéw na minute
wolniej niz wirnik drugiego wentylatora, wymiert modut PCM.

4. Postepuj zgodnie z instrukcjami dotyczacymi zwigkszania predkosci wentylatora, podanymi ponizej.

5. Wytacz obudowe pamieci masowe;j i sprawdz, czy wszystko jest w porzadku, zanim przejdziesz dalej.

1. Sprawdz, czy caty sprzet jest prawidiowo zainstalowany, wszystkie napedy sg wypoziomowane i zablokowane oraz
obie szuflady sg catkowicie zamkniete i zabezpieczone zasuwka.
Zalecenie: Podczas instalacji lub wymiany nalezy wizualnie sprawdzi¢, czy elementy sg w petni
zamocowane i zabezpieczone.
2. Sprawdz, czy nie ma ograniczen przeptywu powietrza z przodu i z tylu systemu pamieci masowej.
Zalecenie: Jesli drzwi szafy blokujg przeptyw powietrza w stopniu wigkszym niz 60%, nalezy upewnic sie, ze

przednia szczelina wynosi co najmniej 75 mm (3 cale), a tylna — co najmniej 152 mm (6 cali).

3. Upewnij sig, ze nie ma ograniczen zwigzanych z zanieczyszczeniami, np. kurzem.

Zalecenie: Popraw usuwanie zanieczyszczen i utrzymuj obszar w czystosci.

4. Sprawdz, czy nie wystepuje nadmierna recyrkulacja ogrzanego powietrza z tytu do przodu.
obudowa magazynowa.
Zalecenie: Unikaj montazu w catkowicie zamknietych szafach rackowych.

5. Sprawdz, czy temperatura miesci sie¢ w specyfikacji produktu. Zapoznaj sie z normami i

regulamin.

Zalecenie: Obnizy¢ temperaturg otoczenia w pomieszczeniu






10 Konserwacja w terenie w trakcie eksploatacji obudéw 2U

Mozna serwisowa¢ zidentyfikowane jednostki FRU systemu pamieci masowej i nadal utrzymywac ciggtg prace podczas wymiany, nalezy jednak spetni¢ dwa
bardzo wazne warunki:

| Nalezy ustali¢, czy system umozliwia ciagtg prace podczas wymiany serwisowej pamigeci masowej.
modutéw napgdowych obudowy w ich no$nikach (DDIC) bez przerywania dostgpu do systemoéw plikdw obudowy.

| Musisz dokona¢ wymiany w wyznaczonym czasie, wymieniajgc tylko jedng jednostke FRU na raz. Konstrukcja systemu
pamieci masowej zapewnia redundancje, dzieki czemu utrata pojedynczej jednostki FRU nie wptywa na

funkcjonalnos$¢ przez ograniczony czas.

Zadania okreslone w tym rozdziale obejmujg najpierw FRU w szufladach, a nastepnie FRU dostepne z tylnego panelu. Podczas serwisowania FRU systemu

pamieci masowej nalezy koniecznie przestrzega¢ wszystkich srodkéw ostroznosci.

A UWAGA Podczas wykonywania prac konserwacyjnych przy obudowie magazynu lub jej elementach:

| Przed przystapieniem do obstugi lub wymiany kazdego modutu napedowego lub jednostki FRU nalezy ¢ sie z etykietg ostr i 13 na jego obudowie.

I Nie wyjmuj uszkodzonego FRU, dopdki nie bedziesz mie¢ sprawnego zamiennika gotowego do wiozenia.

Aby zachowa¢ $rodki ostroznosci podczas wymiany FRU w obudowie pamigci masowej:

1. Jak najszybciej wymien kazdg uszkodzong jednostke FRU na w petni sprawna.

2. Wymien kazdy uszkodzony modut FRU w wyznaczonym czasie wymiany, aby zminimalizowa¢ utrate powietrza i utrzymaé¢ optymalne chtodzenie w ciggu

Obudowa magazynowa.

Tabela 17 Ograniczenia czasowe dla obudowy 2U w przypadku wymiany FRU

Wadliwy FRU Termin wymiany
Obszar panelu przedniego
Naped LFF lub SFF w no$niku (DDIC) Pie¢ (5) minut

Obszar tylnego panelu

Modut chtodzenia mocy (PCM) Pig¢ (5) minut
Modut kontrolera (CM) Pig¢ (5) minut
Zatgczniki

Zestaw szyn montazowych Brak
Zestawy kablowe: Standard HD mini-SAS do HD mini-SAS (SF-8644) Brak

Przewdd zasilajgcy AC, kompatybilny Brak

3. Nie dopus$¢, aby wytadowania elektrostatyczne uszkodzity obudowe magazynu lub jej elementy.

a. Utrzymuj powierzchnie roboczg zabezpieczong przed tadunkami elektrostatycznymi, wolng od bataganu, w tym plastiku, winylu i pianki.

b. Transportowac i przechowywa¢ FRU w pojemnikach antystatycznych.

c. Przechowywa¢ FRU w pojemnikach do momentu dotarcia do czystej, zabezpieczonej przed tadunkami elektrostatycznymi powierzchni roboczej.

d. Zawsze no$ uziemiong opaske ESD na nadgarstek, ktéra spetnia minimalny standard rezystancji 1 megaoma (+ 10 procent) i ktéra:



przylega $cisle do skory.
e. Uzyj paskéw na piete, palce lub buty na obie stopy, aby uziemi¢ si¢ do przewodzacej podiogi lub rozpraszajgcej maty podiogowej lub uzyj przeno$nego zestawu
serwisowego z uziemiong matg robocza rozpraszajgcg tadunki elektrostatyczne.

f. Uzywaj przewodzacych narzedzi do pracy w terenie.



g. Po wyjeciu jednostki FRU nalezy jg natychmiast umiesci¢ w opakowaniu antystatycznym.

h. Unikaj dotykania pinéw, przewodéw i obwodoéw.

Wymien modut napedu obudowy 2U w jego nosniku

Panel operatora (ops) rejestruje btad logiczny lub btad sprzetowy, lub oba. Modut napedowy w swoim no$niku (DDIC) uzywa bursztynowej diody LED do identyfikacji

réznych stanéw i warunkéw btedu. Gwiazdka (*) oznacza stan btedu.

1I
!

[

-

Stan Koloru Status

Modut napedowy ma usterke sprzetowa, nalezy go wymienié tak szybko, jak to mozliwe

NA*
W obwodzie sterowania mocg wystapita usterka sprzetowa
Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek. wylaczone) Ustawiono bit identyfikacji jednostki (UID)
Bursztyn
Powolne miganie* (3 sek. wiaczone, 1 sek. wylaczone) Nieudana tablica
Naped dziata normalnie
Wry

Brak zasilania pragdem zmiennym

Rysunek 63 Diody LED sygnalizujgce awarige 2U12 i 2U24 na ramce nos$nika

Wazng cechg konstrukcji obudowy pamigci masowej jest redundancja. Obudowa bedzie dziata¢ nieprzerwanie podczas wymiany pojedynczego DDIC, jesli miesci sie to

w limicie czasowym 5 minut, poniewaz otwarcie szuflady w celu wyjecia DDIC znacznie zmniejsza przeptyw powietrza w obudowie pamigci masowej.

A UWAGA Jesli wyjmiesz jakikolwiek FRU, gdy obudowa pamigci masowej jest wigczona, musisz wymieni¢ go na sprawdzony, dobry zapasowy w wyznaczonym
czasie dla tego FRU. Jesli nie wymienisz FRU i, jesli to mozliwe, nie zamkniesz catkowicie odpowiedniej szuflady w wyznaczonym czasie, uniewaznisz gwarancje

produktu, a obudowa pamigci masowej moze sie przegrza¢, powodujgc awarie sprzetu i mozliwg utrate danych.

A UWAGA Nie zdejmuj pokryw z zadnego FRU. Istnieje ryzyko porazenia pragdem elektrycznym wewnatrz. Zwré¢ FRU dostawcy w celu naprawy.

Dyski w ich nosnikach (DDIC) mozna wymienia¢ na gorgco, ale nalezy wymieni¢ DDIC na taki sam typ i o takiej samej lub wiekszej pojemnosci. Stalowy nosnik zapewnia
przewodzenie ciepta, czgstotliwos¢ radiowa, indukcje elektromagnetyczng i ochrong fizyczng. W tym celu nalezy traktowac¢ nosnik dysku i zainstalowany w nim dysk

jako pojedynczg jednostke FRU.






Aby wymieni¢ modut napedu w obudowie 2U w jego elemencie nosnym:

1. Aby usung¢ uszkodzony DDIC, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. Stojgc twarzg do przodu systemu pamieci masowej, zlokalizuj DDIC ze stanem awarii.

b. Uzywaijac kciuka i palca wskazujgcego, $ci$nij zatrzask zwalniajgcy nosnik, aby uwolni¢ potaczenie z ptaszczyzng $rodkowa.

c. Chwy¢ uchwyt transportowy, pociagnij go na zewnatrz o okoto 25 mm (1 cal) i odczekaj 30 sekund.

,1.
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Rysunek 64 Wyjmowanie napgdu 2U12 i 2U24 z no$nika

d. Jedna reka podtrzymuj ciezar DDIC, a drugg pociagnij uchwyt na zewnatrz, aby catkowicie wyciagna¢ DDIC.

przed

e. Umiescié w miejscu

2. Wykonaj ponizsze czynnosci, aby wymieni¢ go na sprawdzony i dobry DDIC:



a. Uzywaijac kciuka i palca wskazujgcego, $cisnij zatrzask zwalniajgcy nosidetko, aby zwolni¢ raczke nosidetka.

Rysunek 65 Otwdrz uchwyt no$ny 2U12 i 2U24

b. Jedng reka podtrzymuj ciezar DDIC, a drugg przytrzymaj go przy dolnej krawedzi gniazda.
c. Przesun nosnik do $rodka, az dzwignia krzywkowa uchwytu znajdzie sie na réwni z podwoziem.
d. Mocno naci$nij uchwyt, az ustyszysz kliknigcie, gdy zatrzasnie sie w ptaszczyznie $rodkowej i zablokuje na miejscu.

3. Sprawdz, czy dioda LED sygnalizujaca awarie DDIC jest wylgczona i czy na panelu operatora (operacyjnym) nie ma zadnych usterek.

Wymien modut kontrolera systemu 2U

Dwa moduty kontrolera (CM) zarzadzajg przeptywem danych do i z systemu pamigci masowej. Kazdy CM zapewnia bardzo wyspecjalizowang,
specyficzng dla rozwigzania interakcje, ktéra zalezy od konfiguracji systemu i implementacji oprogramowania, w tym strefowania SAS, procedur failover
i failback oraz procedur wielo$ciezkowych.

Wazng cechg konstrukcji systemu pamigci masowe;j jest redundancja. Obudowa bedzie dziata¢ nieprzerwanie podczas wymiany pojedynczego CM, o ile

bedzie to trwato w granicach 5 minut, poniewaz usuniecie CM znacznie zmniejsza przeptyw powietrza w obudowie pamieci masowe;.

A UWAGA! Jesli wyjmiesz jakikolwiek FRU, gdy system pamieci masowej jest wtaczona, musisz wymieni¢ go na sprawdzony, dobry zapasowy w
wyznaczonym czasie dla tego FRU. Jesli nie wymienisz FRU w wyznaczonym czasie, uniewaznisz gwarancje produktu, a system pamigci masowej moze

sie przegrzac¢, powodujgc awarie sprzetu i mozliwg utrate danych.

A UWAGA! Nie zdejmuj pokryw z zadnego FRU. Istnieje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym wewnatrz. Zwr6¢ FRU dostawcy w celu naprawy.

CM ma kilka portéw, kazdy z niezaleznymi diodami LED stanu. Elementy w kolumnie stanu oznaczone gwiazdka (*) oznaczajg stan btedu.
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LED Typ Kolor Stan Status

NA* Krytyczna awaria kabla SAS

[}

Szybkie miganie* (wigczone 1 s, wytgczone 1 s) Identyfikator jednostki SAS (UID) aktywny
Port rozszerzen SAS Amber
Powolne miganie* (3 s wigczone, 1 s wytaczone) Niekrytyczna usterka kabla SAS

Wytagczony Port rozszerzen SAS dziata prawidiowo
NA* Btad sprzetowy CM
& Szybkie miganie (1 sek. » N ) .
Biad sprzetowy Bursztyn wiaczone, 1 sek. wylaczone) Czesé sekwencji, gdy CM wchodzi do sieci
Wytgczony CM dziata prawidiowo
‘@ NA Gotowy do usuniecia, pamie¢ podreczna jest czysta
OK, aby usung¢ Biaty YT ISt paTey POUTeC2re) 4
Wytaczony Nie usuwaj CM, pamie¢ podreczna nadal zawiera niezapisane dane

Rysunek 66 Diody LED modutu kontrolera stuzace do sprawdzania warunkéw awarii (wersja SAS 4-portowa)

Aby wymieni¢ modut kontrolera obudowy 2U:

1. Aby usung¢ uszkodzony modut CM, wykonaj nastgpujgce czynnosci:

a. Stojgc twarzg do tylnej czesci obudowy do przechowywania, chwy¢ zatrzask zwalniajgcy CM kciukiem i palcem wskazujgcym, a nastepnie $cisnij

razem, aby zwolni¢ zatrzask i uchwyt.
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Rysunek 67 Wyjmowanie modutu kontrolera, gérnego (wersja SAS 4-portowa)

b. Pociggnij uchwyt na zewnatrz, aby odsung¢ CM od ptaszczyzny srodkowe;j.
c. Uzyj jednej reki, aby podtrzymac ciezar CM, a druga, aby delikatnie wyciagng¢ CM z jego gniazda.
d. Umies$¢ go w miejscu zabezpieczonym przed tadunkami elektrostatycznymi.

2. Wykonaj nastepujace czynnosci, aby zastgpi¢ go sprawdzonym, dobrym CM:




a. Sprawdz sprawdzony dobry CM, aby upewni¢ sig, ze jest nieuszkodzony i ma proste, a nie wygiete piny.

Rysunek 68 Modut kontrolera (wersja SAS 4-portowa)

b. Stojgc twarzg do tylu systemu pamigci masowej, ustaw modut CM z otwartym zatrzaskiem identycznie jak ten, ktdry wiasnie wyjates.

c. Jedng reka podtrzymuj ciezar modutu CM, a drugg wprowadz go do pustego gniazda modutu CM.

d. Wywierajgc réownomierny nacisk na $rodek, delikatnie docisnij go do ptaszczyzny $rodkowej, az zatrzask sig zamknie i element zablokuje sig na miejscu.
3. Po sprawdzeniu, czy wszystkie ztgcza sg nieuszkodzone, podigcz ponownie wszystkie kable w taki sam sposéb, w jaki byly podtgczone poprzednio.

4. Sprawdz, czy dioda LED Hardware normal $wieci na zielono na wymienionym module CM po jego prawidtowym wiozeniu i osadzeniu w pustym module.

szezelina.

5. Stojgc twarza do przodu systemu pamigci masowej, sprawdz, czy dioda LED zasilania $wieci na zielono i czy nie wystepujg zadne usterki.

Wymien modut chtodzenia zasilania 2U

Dwa moduty chiodzenia zasilania (PCM) z automatyczng regulacjg zakresu zapewniajg zasilanie i chtodzenie modutéw i komponentéw systemu pamieci
masowej.

Czes¢ zasilajgca PCM dostarcza zasilanie do systemu pamigci masowej w zakresie 100-240 VAC przy 50-60 Hz. PCM wykorzystuje standardowe
okablowanie przemystowe z potgczeniami zasilania linia-do-neutralnego lub linia-do-linii.

Zakres wejsciowy 764 W DC PCM wynosi od -40 V do -72 V DC przy natgezeniu pragdu od 25 do 14 A. Kazdy PCM ma 6 diod LED identyfikujacych rézne
stany: 4 jako gtéwne wskazniki stanu termicznego i zasilania oraz 2 inne, ktére wcze$niej wskazywaty stan akumulatora, ale nie sg juz uzywane. Gdy

zadna dioda LED nie jest wigczona, PCM nie ma zasilania pragdem przemiennym. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.
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Typ usterki AC PCM OK Usterka wentylatora Usterka DC

Kolor bursztynowy Zielony Bursztyn Bursztyn
-
NA® ey
fr— NA [r—
[r— NA [r—
Paristwo
ey NA*
NA [r— NA®
vy Blyskowy vy
Blyskowy Wy Blyskowy

Status

Brak

Brak zasilania pradem przemiennym w obu modutach PCM
Wiaczone* Brak zasilania pradem zmiennym w tym module PCM
Zasilanie pradem zmiennym jest obecne, wylacznik zasilania jest wiaczony; PCM OK
Wi* Predko$¢ wentylatora PCM jest poza tolerancja
Wytaczony biad wentylatora PCM
Usterka sprzetu PCM: nadmiema temperatura, zbyt wysokie napiecie, zbyt wysoki prad

PCM jest w trybie czuwania

Trwa i PCM

Rysunek 69 Diody LED sygnalizujgce awarie modutu chiodzenia zasilania

Zakres napigcia wejsciowego 580 W AC PCM wynosi od 100 do 240 VAC przy czestotliwosci wejsciowej 50-60 Hz. Kazdy PCM wykorzystuje 4 diody LED do

zidentyfikowa¢ rézne stany. Gdy nie $wieca sig¢ zadne diody LED, nie ma zasilania pradem przemiennym do PCM. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.
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PRONACEONY === Status

Typ usterki AC PCM OK Usterka wentylatora Usterka DC
Brak

Kolor bursztynowy Zielony Bursztyn Bursztyn
Wz Brak zasilania pragdem przemiennym w obu modutach PCM
NA* Weezny Wigczone* Brak zasilania pragdem zmiennym w tym module PCM
Vigeeary NA iz Zasilanie pradem zmiennym jest obecne, wytacznik zasilania jest wigczony; PCM dziata
[rye— NA ey Wi.* Predko$¢ wentylatora PCM jest poza tolerancjg
Panstwo
r— NA* ‘Wytgczony bigd wentylatora PCM
NA iy NA® Usterka sprzetu PCM: nadmierna temperatura, zbyt wysokie napiecie, zbyt wysoki prad
— Blyskowy — PCM jest w trybie czuwania
Btyskowy sy, Blyskowy Trwa izacja oprogr i PCM

Wazng cechg konstrukcji systemu pamigci masowej jest redundancja. Obudowa bedzie utrzymywac ciagtg prace podczas
wymiana pojedynczego PCM, pod warunkiem, ze miesci si¢ w limicie czasowym 5 minut, poniewaz wymontowanie PCM

znacznie skraca przeptyw powietrza w obudowie magazynowe;j.

A UWAGA Nalezy uzywac wytgcznie przewodoéw zasilajgcych dostarczonych w zestawie instalacyjnym lub tych, ktére spetniajg specyfikacje produktu.

A UWAGA Stosuj sie do wymagan dotyczacych zrédta zasilania i poditgczenia do zasilania, aby unikng¢ uszkodzenia sprzetu.

| Modut chtodzenia uktadu zasilania (PCM) nalezy podtgcza¢ wytgcznie do zrédet zasilania zgodnych ze specyfikacjami i etykietami produktu.

| Przed wyjeciem modutu PCM z systemu pamieci masowej lub obudowy rozszerzen nalezy zawsze odtgczy¢ wszystkie potgczenia zasilajgce.

A UWAGA Nie zdejmuj pokryw z zadnego FRU. Istnieje ryzyko porazenia pragdem elektrycznym wewnatrz. Zwré¢ FRU do swojego

dostawcy w celu dokonania naprawy.

A UWAGA! Jesli wyjmiesz jakikolwiek modut FRU, gdy system pamieci masowej jest wigczony, musisz wymieni¢ go na sprawdzony i
sprawny. zapasowy w wyznaczonym czasie dla tego FRU. Jesli nie wymienisz FRU i, gdy to mozliwe, catkowicie zamknij powigzang szuflade
W wyznaczonym terminie uniewaznisz gwarancje na produkt, a system macierzowy moze sig przegrzaé¢, co moze spowodowac¢ uszkodzenie

sprzetu, awarig i mozliwg utrate danych.




Aby wymieni¢ modut chtodzenia zasilania:

1.Wyjmij nowy modut PCM w pojemniku chronigcym przed tadunkami elektrostatycznymi i bgdz gotowy do natychmiastowej wymiany uszkodzonego modutu.
2. Aby usung¢ uszkodzony modut PCM, wykonaj nastepujace czynnosci:

a. Stojgc twarzg do tytu szafy rack, wytgcz zasilanie danego modutu PCM.

b. Odtgcz przewdd zasilajagcy PCM od mocowania, a nastgpnie odtgcz przewod zasilajgcy od ztgcza PCM.

c. Zwolnij i obré¢ zatrzask kazdego modutu PCM do pozycji otwartej.

d. Jedng reka podtrzymuj cigzar PCM, a drugg delikatnie wyjmij PCM.

Rysunek 70 Wyjmowanie modutu chtodzenia zasilania

e. Tymczasowo przechowuj PCM w $rodowisku chronionym przed tadunkami statycznymi.
3. Aby zainstalowa¢ sprawdzony i sprawny modut PCM, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. Umie$¢ nowy modut PCM z otwartym zatrzaskiem na zewnatrz otworu w obudowie.

Rysunek 71 Modut chiodzenia zasilania

b. Jedna rekg podtrzymuj ciezar modutu PCM, a drugg wprowadz go do pustego gniazda modutu PCM.
c. Wywierajgc réwnomierny nacisk na $rodek, delikatnie naciskaj do $rodka, az do potgczenia z ptaszczyzng $rodkowa.
d. Zamknij zatrzask, az sie zablokuje.
e. Podtgcz ponownie przewdd zasilajgcy, a nastepnie zaci$nij wokét niego mocng opaske.
4. Sprawdz, czy dioda LED informujgca o prawidtowym dziataniu modutu PCM $wieci sig na zielono po jego prawidtowym wiozeniu i osadzeniu w pustym gniezdzie.

5. Stojac twarza do przodu systemu pamigci masowej, sprawdz, czy dioda LED zasilania $wieci na zielono i czy nie wystepuja zadne usterki.



11 Konserwacja w terenie w trakcie eksploatacji obudow 5U

Mozna serwisowac zidentyfikowane jednostki FRU systemu pamigci masowej i nadal utrzymywac ciagta prace podczas wymiany, nalezy jednak spetni¢ dwa

bardzo wazne warunki:

| Nalezy ustali¢, czy system umozliwia ciggtg prace podczas wymiany serwisowej pamigci masowej.
modutéw napedowych obudowy w ich no$nikach (DDIC) bez przerywania dostepu do systemoéw plikdw obudowy.
| Musisz dokona¢ wymiany w wyznaczonym czasie, wymieniajgc tylko jedng jednostke FRU na raz. Konstrukcja systemu pamigci masowe;j

zapewnia redundancje, dzigki czemu utrata pojedynczej jednostki FRU nie wptywa na funkcjonalno$¢ przez ograniczony czas.

Zadania okreslone w tym rozdziale obejmuja najpierw FRU w szufladach, a nastepnie FRU dostepne z tylnego panelu. Podczas serwisowania FRU systemu pamieci

masowej nalezy koniecznie przestrzegac wszystkich $srodkéw ostroznosci.

A UWAGA Podczas wykonywania prac konserwacyjnych przy obudowie magazynu lub jej elementach:

| Przed przystgpieniem do obstugi lub wymiany kazdego modutu napedowego lub jednostki FRU nalezy zapoznac sie z etykietg umi ng na jego obud

| Nie wyjmuj uszkodzonego FRU, dopdki nie bedziesz mie¢ sprawnego zamiennika gotowego do wiozenia.

Aby zachowa¢ $rodki ostroznosci podczas wymiany FRU w obudowie pamieci masowej:

1. Jak najszybciej wymien kazdg uszkodzong jednostke FRU na w petni sprawng.

2. Wymien kazdy uszkodzony modut FRU w wyznaczonym czasie wymiany, aby zminimalizowac¢ utrate powietrza i utrzymaé optymalne chtodzenie w ciggu

Obudowa magazynowa.

Tabela 18 Ograniczenia czasowe dla obudowy 5U w przypadku wymiany FRU

Wadliwy FRU Termin wymiany
Kalesony
Naped LFF lub SFF w nos$niku (DDIC) Siedem (7) minut, wliczajgc zamkniecie szuflady

Obszar tylnego panelu

Modut chtodzenia wentylatora (FCM) Siedem (7) minut
Jednostka zasilajgca (PSU) Siedem (7) minut
Modut kontrolera (CM) Siedem (7) minut
Zatgczniki

Zestaw szyn montazowych Brak

Zestawy kablowe: Standard HD mini-SAS do HD mini-SAS (SF-8644) Brak

Przewéd zasilajacy AC, kompatybilny Brak

3. Nie dopus¢, aby wytadowania elektrostatyczne uszkodzity obudowe magazynu lub jej elementy.
a. Utrzymuj powierzchnie roboczg zabezpieczong przed tadunkami elektrostatycznymi, wolng od bataganu, w tym plastiku, winylu i pianki.
b. Transportowac¢ i przechowywaé FRU w pojemnikach antystatycznych.
c. Przechowywaé¢ FRU w pojemnikach do momentu dotarcia do czystej, zabezpieczonej przed tadunkami elektrostatycznymi powierzchni roboczej.
d. Zawsze no$ uziemiong opaske ESD na nadgarstek, ktéra spetnia minimalny standard rezystancji 1 megaoma (+ 10 procent) i ktéra:
przylega $cisle do skory.
e. Uzyj paskéw na piete, palce lub buty na obie stopy, aby uziemi¢ sie do przewodzgcej podtogi lub rozpraszajgcej maty podtogowej lub uzyj przenosnego

zestawu serwisowego z uziemiong matg roboczg rozpraszajgcg tadunki elektrostatyczne.



f. Uzywaj przewodzgcych narzedzi do pracy w terenie.

g. Po wyjeciu jednostki FRU nalezy jg natychmiast umiesci¢ w opakowaniu antystatycznym.

h. Unikaj dotykania pindw, przewodéw i obwodow.

Wymien modut napedu obudowy 5U w jego nosniku

Panel operatora (ops) rejestruje albo btad logiczny, albo btad sprzetowy szuflady, albo oba. Musisz zlokalizowaé uszkodzony dysk w jego no$niku (DDIC)

w powigzanej szufladzie za pomocg bursztynowej diody LED stanu btedu.

S = —
2o o

Naped ma usterke sprzetowg, wymien go tak szybko, jak to mozliwe

Kolor Stan Status

Wytgcz tgcze Drive

Szybkie miganie (1 sek. wiaczone, 1 sek. wylaczone) Identyfikacja jednostki (UID) lub lokalizacja jest aktywna dla napgdu

Jedz w stanie krytycznym
Bursztynowy | powolne miganie® (3 sek. wiaczone, 1 sek. wylaczone)

Nieudana tablica

Brak zasilania pragdem zmiennym

Wylaczony Inicjalizacja napedu w toku

Naped objety kwarantanng

Rysunek 72 Dioda LED awarii napedu na ramce nosnika

Wazng cechg konstrukcji obudowy pamigci masowej jest redundancja. Obudowa bedzie dziata¢ nieprzerwanie podczas wymiany pojedynczego DDIC, jesli miesci sie to w limicie

czasowym 7 minut, poniewaz otwarcie szuflady w celu wyjecia DDIC znacznie zmniejsza przeptyw powietrza w obudowie pamigci masowe;.

A UWAGA! Jesli wyjmiesz jakikolwiek FRU, gdy obudowa pamieci masowej jest wigczona, musisz wymieni¢ go na sprawdzony, dobry zapasowy w wyznaczonym czasie dla
tego FRU. Jesli nie wymienisz FRU i, jesli to mozliwe, nie zamkniesz catkowicie odpowiedniej szuflady w wyznaczonym czasie, uniewaznisz gwarancje produktu, a obudowa pamigci

masowej moze sig przegrza¢, powodujgc awarie sprzetu i mozliwg utrate danych.

A UWAGA! Nie zdejmuj pokryw z zadnego FRU. Istnieje ryzyko porazenia pradem elektrycznym wewnatrz. Zwré¢ FRU dostawcy w celu naprawy.

Stalowy nosnik zapewnia przewodzenie ciepta, czestotliwo$¢ radiowa, indukcje elektromagnetyczng i ochrone fizyczng. W tym celu noénik napedu i

zainstalowany w nim naped nalezy traktowac jako pojedynczg jednostke FRU.

Aby wymieni¢ modut napedu w obudowie 5U w jego elemencie nosnym:

1. Aby otworzy¢ odpowiednig szuflade, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. Stojgc twarzg do przodu systemu pamigci masowej, okres$l, ktéra szuflada ma stan awarii, na podstawie diod LED awarii na panelu

operacyjnym. panele i panele szuflad.
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Rysunek 73 Panel operatora Rysunek 74 Panel szuflady

b. Jedli blokada antysabotazowa jest wigczona, nalezy odblokowaé¢ oba uchwyty szuflad za pomoca klucza Torx T20.

c. Jednoczesnie naci$nij oba zatrzaski szuflady do $rodka i przytrzymaj je, wywierajgc rdbwnomierny nacisk na zewnatrz, az wszystkie

widoczne sg trzy rzedy, a zatrzask szuflady blokuje sie w pozycji otwartej.

l:l\ -
~/< 3 :\
06 =
I A
L) L) o
[ ‘ °1|°
[ﬂ ° . i °® ¢ ° o
% s
)
‘e
@

Rysunek 75 Zwalnianie i dostep do szuflady

d. Zatrzymaj sie, gdy prowadnice szuflady zablokujg sie w zatrzaskach blokady bezpieczenstwa, gdy szuflada osiggnie pozycje otwartg, aby moéc

uzyskaj dostep do wszystkich trzech rzedéw DDIC.

2. Aby usuna¢ uszkodzony DDIC, wykonaj nastepujgce czynnosci:



a. Zlokalizuj DDIC, w ktorym wystgpit btad.

:
E

©

Opis przedmiotu Opis przedmiotu

1 Goérna czegs¢ zatrzasku nosnego 3 Dolna cze$¢ zatrzasku nosnego

2 Zwolnij zatrzask, strzatka zwalniajgca zatrzask, stan otwarty 4 Dioda LED informujaca o blgdzie

Rysunek 76 Cechy zatrzasku no$nego

b. Za pomocg kciuka naci$nij strzatke zatrzasku zwalniajgcego DDIC w prawo, aby zwolni¢ DDIC z pozycji spoczynkowej.

c. Chwy¢ gorng czes$¢ nosidetka i pociggnij je do géry, az wysunie sie z szuflady.
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Rysunek 77 Wyjmowanie napedu z jego nosnika

d. Umies¢ go w miejscu i przed
3. Wykonaj nastgpujgce czynnosci, aby wymieni¢ go na sprawdzony i dobry DDIC:

a. Wybierz nowy DDIC, ustaw go tak, aby dioda LED byta skierowana w strong przodu szuflady, a strzatka zatrzasku zwalniajgcego w strone tytu.

b. Wyréwnaj nosnik z pustym gniazdem szuflady, a nastepnie opus¢ go catkowicie do gniazda.



Rysunek 78 Wymiana napedu w jego nosniku

c. Wcisénij DDIC w dét, az jego gorna czesc¢ zréwna sie z gérng krawedzig gniazda.

d. Przytrzymujac go przy dolnej krawedzi szczeliny, przesun gérny zatrzask w kierunku tylnej czesci szuflady, az zablokuje sig na swoim miejscu

i zatrzask zwalniajacy DDIC.

-

Rysunek 79. Otwarcie i odblokowanie zatrzasku zwalniajgcego Rysunek 80 Zatrzask zwalniajgcy prawidtowo zablokowany

e. Sprawdz, czy wszystkie napedy znajdujg sie¢ na tym samym poziomie i czy wszystkie zatrzaski zwalniajgce DDIC sg prawidiowo zablokowane.

A UWAGA! Nie nalezy zamyka¢ szuflady, dopoki wszystkie DDIC nie zostang catkowicie zablokowane lub wysoko$¢ DDIC nie zostanie osiggnieta.

utrudniac¢ lub catkowicie uniemozliwia¢ dostep do szuflady po jej zamknieciu.

f. Sprawdz, czy dioda LED informujgca o btedzie DDIC jest wytgczona.



4. Aby zamkng¢ powigzang szuflade, wykonaj nastepujace czynnosci:

a. Nacisnij i przytrzymaj zatrzaski blokady bezpieczenstwa niebieskim punktem dotykowym z przodu obu wysunietych prowadnic szuflad.

Rysunek 81 Blokada bezpieczenstwa zwalniajgca lewg prowadnice szuflady dolnej

b. Jednoczesnie naciskajgc do $rodka, zacznij wsuwac szuflade z powrotem na miejsce, az blokada bezpieczenstwa otworzy otwor.

c¢. Opierajac piete obu dtoni o powierzchnie szuflady w poblizu zamkéw zabezpieczajacych przed manipulacjg, wywieraj rownomierny nacisk do
wewnatrz, az szuflada bedzie prawie na réwni z kotnierzami uchwytéw zebatki.

d. Jednoczesnie naci$nij do srodka i przytrzymaj oba uchwyty szuflady, jednocze$nie zamykajgc szuflade, az do jej catkowitego zatrzasniecia.

5. Sprawdz, czy dioda LED sygnalizujgca usterke na wymienionym module DDIC jest wytgczona po jego prawidlowym witoZzeniu i osadzeniu w pustym gniezdzie.

6. Stojgc twarzg do przodu systemu pamigci masowej, sprawdz, czy dioda LED zasilania $wieci na zielono i czy nie wystepujg zadne usterki.

Wymien modut kontrolera obudowy 5U

Oba moduty kontrolera (CM) zarzgdzajg przeptywem danych do i z systemu pamieci masowej. Kazdy CM zapewnia bardzo wyspecjalizowang,
specyficzng dla rozwigzania interakcje, ktéra zalezy od konfiguracji systemu i implementacji oprogramowania, w tym strefowania SAS, procedur failover i
failback oraz procedur wielosciezkowych.

Wazng cechg konstrukcji systemu pamigci masowej jest redundancja. Obudowa bedzie dziata¢ nieprzerwanie podczas wymiany pojedynczego CM, o ile

bedzie to trwato w granicach 7 minut, poniewaz usunigcie CM znaczgco zmienia przeptyw powietrza w obudowie pamieci masowe;j.

A UWAGA! Jesli wyjmiesz jakikolwiek FRU, gdy system pamieci masowej jest witgczona, musisz wymieni¢ go na sprawdzony, dobry zapasowy w
wyznaczonym czasie dla tego FRU. Jesli nie wymienisz FRU w wyznaczonym czasie, uniewaznisz gwarancje produktu, a system pamieci masowej moze sie

przegrza¢, powodujgc awarie sprzetu i mozliwg utrate danych.

A UWAGA! Nie zdejmuj pokryw z zadnego FRU. Istnieje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym wewnatrz. Zwré¢ FRU dostawcy w celu naprawy.




CM ma kilka portéw, kazdy z niezaleznymi diodami LED stanu.

oznacza stan usterki.

Te elementy w kolumnie stanu sg oznaczone gwiazdka (*)
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frem— Typ Stan Status
Zatgczony* Krytyczna awaria kabla SAS

0

12Gb/s F

A Btad sprzgtowy
4 @ OK, aby usunaé

Aby wymieni¢ modut kontrolera obudowy 5U:

Port rozszerzef SAS Amber

Szybkie miganie* (wtgczone 1 s, wylgczone 1 s) Identyfikator jednostki SAS (UID) aktywny

Powolne m

Wytgczony

NA*

Btyskowy

Wytgczony

NA

Wytgczony

iganie* (3 s wigczone, 1 s wytgczone) Niekrytyczna usterka kabla SAS
Port rozszerzen SAS dziata prawidiowo
Btad sprzetowy CM
Czesc¢ sekwencji, gdy CM wchodzi do sieci i jest w gotowosci
CM dziata prawidtowo
Gotowy do usunigcia, pamie¢ podreczna jest czysta

Nie usuwaj CM, pamig¢ podreczna nadal zawiera niezapisane dane

Rysunek 82 Diody LED modutu kontrolera stuzgce do sprawdzania warunkéw awarii

1. Aby usung¢ uszkodzony modut CM, wykonaj nastepujgce czynnosci:

a. Stojgc twarzg do tylu systemu pamieci masowej, ostroznie odtgcz wszystkie potgczenia CM.

b. Chwy¢ zatrzask zwalniajagcy CM kciukiem i palcem wskazujgcym, a nastepnie $ci$nij, aby zwolni¢ zatrzask i uchwyt.



Rysunek 83 Wyjmowanie modutu kontrolera, lewa strona (wersja SAS 4-portowa)

c. Pociggnij uchwyt na zewnatrz, aby odsungé CM od ptaszczyzny $rodkowe;j.

d. Jedng rekg podtrzymuj cigzar modutu CM, a drugg delikatnie wyjmij modut CM z gniazda.

e. Umiesci¢ w miejscu zabezpieczonym przed tadunkami elektrostatycznymi.
2. Wykonaj nastepujgce czynnosci, aby zastgpi¢ go sprawdzonym, dobrym CM:

a. Sprawdz sprawdzony dobry CM, aby upewnic¢ sig, ze jest nieuszkodzony i ma proste, a nie wygiete piny.

Rysunek 84 Modut kontrolera (wersja SAS 4-portowa)

b. Stojac twarzg do tytu systemu pamieci masowej, ustaw modut CM z otwartym zatrzaskiem identycznie jak ten, ktéry wyjates.

c. Jedng reka podtrzymuj cigzar modutu CM, a drugg wprowadz go do pustego gniazda modutu CM.

d. Wywierajgc rownomierny nacisk na srodek, delikatnie docisnij go do ptaszczyzny srodkowej, az zatrzask zamknie sig i zablokuje na miejscu.

3. Po sprawdzeniu, czy wszystkie ztgcza sg nieuszkodzone, podigcz ponownie wszystkie kable w taki sam sposéb, w jaki byty podigczone poprzednio.



4. Sprawdz, czy dioda LED ,Sprzet normalny” $wieci na zielono na wymienionym module CM po jego prawidtowym witoZeniu i osadzeniu w pustym module.

5. Stojgc twarza do przodu systemu pamigci masowej, sprawdz, czy dioda LED zasilania $wieci na zielono i czy nie wystepujg zadne usterki.

Wymien modut chtodzgcy wentylatora 5U

5 modutéw chiodzenia wentylatorowego (FCM) zapewnia chtodzenie modutéw i komponentéw systemu pamieci masowej. Modut chtodzenia

wentylatorowego (FCM) ma zielong i pomaranczowg diode LED btedu, aby identyfikowa¢ rézne stany. Gwiazdka (*) oznacza stan btedu.

o o oeae:
CERAREEERERE80E

Typ diody LED Kolor Status stanu

O prawidtowym funkcjonowaniu sprzetu FCM
FCM OK Zielony

Whyt.* Btad sprzetowy FCM

Predkos¢ wentylatora jest poza tolerancjg

NA*
. Btad FCM Amber Utrata komunikacji z modutem kontrolera AP (CM)

Wytaczone, sprzet FCM dziata prawidtowo
Rysunek 85 Diody LED sygnalizujgce awarig modutu chiodzenia wentylatora

Wazng cechg konstrukcji obudowy pamigci masowej jest redundancja. Obudowa bedzie dziata¢ nieprzerwanie podczas wymiany pojedynczego FCM, jesli miesci sie to w limicie

czasowvm 7 minut. poniewaz usuniecie FCM znacznie zmnieisza brzeotvw powietrza w obudowie bamieci masowei.

A UWAGA Jesli wyjmiesz jakikolwiek FRU, gdy obudowa pamigci masowej jest wigczona, musisz wymieni¢ go na sprawdzony, dobry zapasowy w wyznaczonym czasie dla
tego FRU. Jesli nie wymienisz FRU i, jesli to mozliwe, nie zamkniesz catkowicie odpowiedniej szuflady w wyznaczonym czasie, uniewaznisz gwarancje produktu, a obudowa

pamieci masowei moze sie przearza¢. powoduiac awarie sprzetu i mozliwa utrate danvch.

A UWAGA Nie zdejmuj pokryw z zadnego FRU. Istnieje ryzyko porazenia pradem elektrycznym wewnatrz. Zwré¢ FRU dostawcy w celu naprawy.

Aby wymieni¢ modut chtodzgcy wentylator:

1. Wyjmij nowy modut FCM w jego zabezpieczonym przed tadunkami statycznymi pojemniku, gotowy do natychmiastowego dostgpu i uzycia nowego modutu FCM po jego wyjeciu.

ten wadliwy.

2. Aby usung¢ uszkodzony modut FCM, wykonaj nastgpujgce czynnosci:



a. Stojac twarza do tytu szafy rack, naci$nij w dét, aby zwolni¢ zatrzask FCM.

b. Jedna reka podtrzymuj ciezar modutu FCM, a druga delikatnie wyciagnij modut FCM z jego gniazda.

Rysunek 86 Wyjmowanie modutu chtodzgcego wentylatora

c. Umiesci¢ w miejscu zabezpieczonym przed tadunkami elektrostatycznymi.
3. Aby wymieni¢ uszkodzony modut FCM na sprawdzony i dobry, wykonaj nastepujace czynnosci:

a. Umie$¢ nowy modut FCM zatrzaskiem skierowanym w prawo.

Rysunek 87 Modut chfodzenia wentylatora

b. Jedng rekg podtrzymuj ciezar modutu FCM, a drugg wprowadz go do pustego gniazda modutu FCM.
c. Wywierajgc réwnomierny nacisk na $rodek, delikatnie naciskaj do $rodka, az potgczy si¢ z ptaszczyzng $rodkowq i zablokuje si¢ na miejscu.
4. Sprawdz, czy dioda LED OK modutu FCM $wieci si¢ na zielono po jego prawidtowym wioZeniu i osadzeniu w pustym gniezdzie.

5. Stojgc twarzg do przodu systemu pamigci masowej, sprawdz, czy dioda LED zasilania $wieci na zielono i czy nie wystepujg zadne usterki.

Wymien zasilacz 5U

Oba zasilacze (PSU) dostarczajg energie do systemu pamieci masowej prgdem przemiennym o napieciu 200-240 V i

czestotliwosci 50-60 Hz. Kazdy PSU ma trzy diody LED stanu. Gwiazdka (*) oznacza stan awarii.
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Status
TYP Usterka Usterka Zasilacz
zasilacza zasilania OK
BRAK
Kolor | Bursztynowy | Bursztynowy | Zielony
Wytgczony Brak zasilania prgdem zmiennym
Zalaczony* Wytgczony Zasilacz jest obecny, ale nie dostarcza pradu
Migajacy Wytgczony Trwa pobieranie oprogramowania sprzetowego do zasilacza
Stan Wytgczony Zatgczony W przypadku obecnosci zasilania prgdem zmiennym, wigcznik zasilania jest wigczony, zapewniajac zasilanie
Wytaczony Migajacy Zasilanie pragdem zmiennym, zasilacz w trybie gotowo$ci, inny zasilacz zapewnia zasilanie
Zataczony* Utrata komunikacji z modutem kontrolera AP (CM)
Zataczony* | brak Wytgczony Btad sprzetowy zasilacza (PSU)
Zataczony* Wytgczony Stan alertu wytgczonego zasilacza lub awaria sprzetu: zbyt wysoka temperatura, zbyt wysokie napiecie lub zbyt wysoki pragd
Wytgczony Zalgczony* Wytgczony Awaria zasilania prgdem zmiennym, zasilacz nie zapewnia zasilania, inny zasilacz zapewnia zasilanie
Wytgczony Zataczony* Brak zasilania prgdem zmiennym, zasilacz dziata na baterii

Rysunek 88 Diody LED sygnalizujgce awarie zasilacza

Wazng cechg konstrukcji systemu pamigci masowe;j jest redundancja. System bedzie utrzymywac ciagta prace podczas wymiany pojedynczego zasilacza,

jezeli miesci sie w przedziale czasowym 7 minut, poniewaz wyjecie zasilacza znacznie zmniejsza przeptyw powietrza w obudowie.

A UWAGA! Nalezy uzywa¢ wytgcznie przewoddéw zasilajgcych dostarczonych w zestawie instalacyjnym lub tych, ktére spetniajg specyfikacje produktu.

A UWAGAI! Stosuj sie do wymagan dotyczacych zrédta zasilania i podigczenia do zasilania, aby unikng¢ uszkodzenia sprzetu.

- Zasilacz sieciowy (PSU) nalezy podigcza¢ wytgcznie do zrodet zasilania zgodnych ze specyfikacjg produktu i etykietami.

- Przed wyjeciem zasilacza z systemu pamieci masowej lub rozszerzajacej nalezy zawsze odtgczy¢ wszystkie potaczenia zasilajace.

A UWAGA! Jesli wyjmiesz jakikolwiek modut FRU, gdy system pamigci masowej jest wigczony, musisz wymieni¢ go na sprawdzony i sprawny
element zapasowy w wyznaczonym czasie dla tego FRU. Jesli nie wymienisz FRU i, gdy to wymagane, catkowicie nie zamkniesz powigzang szuflade
W wyznaczonym terminie to uniewaznisz gwarancje na produkt, a system macierzowy moze sie przegrzac, co moze spowodowac uszkodzenie sprzetu,

awarie i mozliwg utrate danych.

A UWAGA! Nie zdejmuj pokryw z zadnego FRU. Istnieje ryzyko porazenia prgdem elektrycznym wewnatrz. Zwré¢ FRU do swojego

dostawcy w celu dokonania naprawy.

Aby wymieni¢ zasilacz:

1.Wyjmij nowy zasilacz w jego zabezpieczonym przed tadunkami elektrostatycznymi pojemniku, aby méc od razu po wyjeciu go z obudowy uzyska¢ do niego dostep i

zaczg¢ z niego korzystaé po wysunigciu wadliwego.



2. Aby wyjac¢ uszkodzony zasilacz, wykonaj nastepujace czynnosci:
a. Stojgc tytem do szafy rack, wytgcz zasilanie PCU, a nastepnie odtgcz jego przewdd zasilajacy.
b. Naci$nij zatrzask zwalniajacy zasilacz w prawo, aby uwolni¢ zasilacz z ptaszczyzny $rodkowej.

c. Jedng reka podtrzymuj ciezar zasilacza, a drugag pociagnij uchwyt na zewnatrz i wyjmij zasilacz.
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Rysunek 89 Wyjmowanie zasilacza
d. Umies¢ go w miejscu i przed

3. Aby wymieni¢ uszkodzony zasilacz na sprawdzony i dobry, wykonaj nastgpujace czynnosci:

a. Stojac twarzg do tylu systemu pamieci masowej, ustaw nowy zasilacz zatrzaskiem skierowanym w lewo.

Rysunek 90 Jednostka zasilajgca

b. Jedng rekg podtrzymuj cigzar zasilacza, a drugg wprowadz go do pustego gniazda zasilacza.
c. Wywierajgc réwnomierny nacisk na srodek, delikatnie naciskaj do srodka, az potgczy sie z ptaszczyzng $rodkowgq i zablokuje sie na miejscu.
d. Podtgcz przewdd zasilajgcy, a nastepnie przestaw wytacznik zasilania PSU w pozycje ON.

4. Sprawdz, czy dioda LED PSU OK na wymienionym zasilaczu po jego prawidtowym wiozeniu i osadzeniu w pustym gniezdzie $wieci sie na zielono.

5. Stojgc twarzg do przodu systemu pamieci masowej, sprawdz, czy dioda LED zasilania $wieci na zielono i czy nie wystepujg zadne usterki.



A Specyfikacja techniczna

Tabela 19 Wymiary obudowy magazynowej

Typ wymiaru 2U12, 2U24 5U84
Jednostki Jednostki imperialne Jednostki Jednostki imperialne
metryczne metryczne
., 87,90 mm 3,46 cala 220,00 mm 8,65 cala
Wysokos$é
483,00 mm 19,01w 483,00 mm 19,00 w
Szeroko$¢ bez szyn
» " 630,00 mm 2480w 933,00 mm 36,75 cala
Gtegbokosé, bez kabli
Tabela 20 Masy FRU systemu pamieci masowe;j
Jednostki
FRU lub komponent metryczne Jednostki imperialne
System pamieci masowej 2U12 plus plyta srodkowa, bez FRU ani szyn 17,00 kg 38,00 funtow
Obudowa magazynowa 2U12, w peini wyposazona, bez szyn do 32,00 kg do 71,00 funtéw
System pamigci masowej 2U24 plus ptyta srodkowa, bez FRU ani szyn 17,00 kg 38,00 funtow
System pamigci masowej 2U24, w petni wypetniona do 30,00 kg do 66,00 funtow
System pamigci masowej 5U84 plus ptyta $rodkowa i szuflady, bez modutéw FRU i szyn 36,00 kg 79,40 funta
System pamieci masowej 5U84, w petni wyposazona, bez szyn do 135,00 kg do 298,00 funtéw
Modut napedowy, 3,5-calowy LFF w obudowie lub 2,5-calowy SFF z adapterem w obudowie Modut do 0,80 kg do 1,80 funta
kontrolera (CM) do 0,70 kg do 1,50 funta
Modut chtodzenia obudowy 2U (PCM) 1,45 kg 3,20 funta
Modut chtodzenia wentylatora obudowy 5U (FCM) Zasilacz 0,80 kg 1,80 funta
(PSU) w obudowie 5U 0.70 kg 1,50 funta
Szyny rackowe 2U i zestaw osprzetu Szyny 2,75 kg
6,60 funta
rackowe 5U i zestaw osprzetu 8,50 kg
18,74 funta
-Wszystkie wagi sa nominalne, moga sie rézni¢. Wartosci jednostkowe dla napedéw wykorzystujg najciezszy obecnie kwalifikowany naped.
-Kalibracja wagi ma wptyw na mierzone ciezary.
Tabela 21 Specyfikacje $rodowiskowe
Typ Dziatanie Przechowywanie, nieoperacyjne
2U12, 2U24 sus4
Temperatura, 5°C do 35°C -40°C do +70°C (-40°F do +158°F)
ASHRAE A2 . N " . , . ) . .
(41°F do 95°F, obnizona o 1°C na kazde 300 m powyzej 900 m) Maksymalna zmiana temperatury w ciggu godziny: 20°C
Przeplyw System musi by¢ obstugiwany przy instalacji tylnego wydechu niskiego ci$nienia
powietrza Przeciwci$nienie wytwarzane przez drzwi szafy i przeszkody nie moze przekracza¢ 5 Pa (0,5 mm H20)
Wysokos¢ -100 do 3000 metréw (-330 do 10 000 stop) -100 do 12 192 m (-328 do 40 000 stop)
Maksymalna temperatura robocza jest obnizana o 1°C dla
kazde 300m powyzej 900m (2952,76 ft)
Wilgotnos¢ wzgledna -12°C minimalny punkt rosy Maksymalny punkt rosy 21°C
Maksymalnie 8% do 85% bez kondensaciji Maksymalnie od 5% do 100%, bez kondensacji
szok 5,0 g, 10 ms (na o$) 15,0 g, 10 ms, 10 impulséw 20,0 g, 10 ms (osie X iY)
uderzeniowych
(osie X, YiZ2)
Wibracja 0,21 Grms 5 Hz do 500 Hz losowo, 30 min na 0$ 1,04 Grms 2 Hz do 200 Hz losowo (ISTA 3E)
Przeprowadzka: lot samolotem ISTA3H trwajacy 60 min
Akustyka

Brak



Tabela 22. Specyfikacje mocy

Typ
2U

Moc wejsciowa 100VAC do 240VAC, 50Hz do 60Hz

wymagania

Woltaz Maksymalna moc wyj$ciowa: 764 W lub 580 W
Zakres: 100-240VAC, znamionowy
Czestotliwos$é: 50-60Hz

Dyski twarde i dyski SSD (w gniazdach danych obudowy), kontroler

Mozliwosé wymiany na goraco? modutéw (CM) i modutéw chtodzenia zasilania (PCM)

Opis

5U

200VAC do 240VAC, 50Hz do 60Hz

Maksymalna moc wyj$ciowa: 2200 W
Zakres: 200-240VAC, znamionowy
Czestotliwosé: 50-60Hz

Dyski twarde i dyski SSD (w gniazdach danych obudowy), moduty kontroleréw (CM),

moduty chtodzenia wentylatorowego (FCM) i jednostki zasilajgce (PSU)



B Normy i przepisy

Normy miedzynarodowe

System pamigci masowej spetnia wymagania nastgepujgcych agencji oraz najnowsze wydania tych norm:

Tabela 23. Normy i zatwierdzenia

Typ

Certyfikaty
bezpieczenistwa

Ekoprojekt

Emisje
(EMC)

Harmoniczne

Migotanie

Odpornosc¢

Normy
$Srodowiskowe

Specyfikacja

UL 60950-1; UL & cUL to UL 62368-1 2nd Ed

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07; No. 62368-1-14, 2nd Ed

CE zgodnie z EN 60950-1; 62368-1

IEC 60950-1; 62368-1 2. wydanie (miedzynarodowe)
CCC (Chiny ChRL - jednostki sektora publicznego CCC)

BIS (Indie - przedsiebiorstwa sektora publicznego BIS)

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2019/424 (Dyrektywa 2009/125/WE)
FCC CFR 47 Czes$¢ 15 Podczesé B Klasa A (Stany Zjednoczone)
ICES/NMB-003 Klasa A (Kanada)
EN 55032 klasa A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 (Europa)
AS/NZS CISPR 32 Klasa A (Australia/Nowa Zelandia)
VCCI Klasa A (Japonia)
KN 32 Klasa A/KN 35 (Korea Ptd.)
CNS 13438 Klasa A (Tajwan)
EN 61000-3-2 (UE)
EN 61000-3-3 (UE)

EN 55024 (UE)

KN 24/KN 35 (Korea Pid.)

Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)

Dyrektywa REACH (WE/1907/2006)

Dyrektywa w sprawie baterii (2006/66/WE)

Ameryka Pétnocna (FCC, UL, cUL, ICES/NMB-003 klasa A) Chiny (CCC - tylko PSU)
Unia Europejska (CE) Japonia (VCCI)
Znaki standardowe,
zatwierdzenia Australia/Nowa Zelandia Korea (KC)
(RCM) Tajwan (BSM
Recykling ZSEE
@ WAZNE! Podczas demontazu i przygotowaniu do utylizacji nalezy przestrzega¢ wszystkich stosownych srodkéw ostroznosci opisanych w poprzednich

rozdziatach.

Po zakonczeniu okresu uzytkowania produktu wszystkie zZtomowane i zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne nalezy podda¢ recyklingowi zgodnie z

krajowymi przepisami dotyczgcymi postepowania z niebezpiecznymi lub toksycznymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi.

Aby uzyskac¢ kopie procedur recyklingu obowigzujgcych w Twoim kraju, skontaktuj sie ze swoim dostawca.
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